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Lea esto primero: informacion de seguridad

Nota: Before using the product, be sure to read and understand the multilingual Safety Information on the
Lenovo Web site at:
https://support.lenovo.com/documents/LNVO-DOCS

Lenovo &dse 4 leagd g <lall soneiall (4Dl o sles) Safety Information 3¢) 8 (e 3SU (zisal) alasiul Jd

Antes de usar o produto, certifique-se de ler e entender as Safety Information (Informacdes sobre seguranca)
multilingues no site da Lenovo.

Mpean ga nsnonseare NpoayKTa, NpoyeTeTe U pa3bepeTe MHoroeanyHarta Safety Information (IHbopmaums
3a 6e30nacHoCT) Ha yebcanTa Ha Lenovo.

Prije koristenja naSeg proizvoda svakako s razumijevanjem procitajte visSejezi¢ni dokument Safety
Information (Informacije o sigurnosti) na web-mjestu tvrtke Lenovo.

Pred pouzitim tohoto produktu si nezapomente precist vicejazy&ny dokument Safety Information
(Bezpecnostni informace) na webu spole¢nosti Lenovo.

Fer du bruger produktet, skal du serge for at leese og forsta Safety Information (sikkerhedsforskrifter), der
findes pa flere sprog, pa Lenovos websted.

Lue monikielinen Safety Information (Turvaohjeet) -julkaisu Lenovon verkkosivustosta ennen tuotteen
kayttoa.

Avant d'utiliser ce produit, prenez connaissance des Safety Information (Informations relatives a la sécurité)
multilingues sur le site Web Lenovo.

Mpwv xpnowottojoete To TIPoidv, ppovtiote va dlaBdoete Kal va KatavoroeTe TIG Safety Information
(MAnpodopiec aopaieiag) oto SIKTLAKO TOTIO TNG Lenovo.

Vor Verwendung des Produkts sollten Sie die mehrsprachigen Safety Information (Sicherheitsinformationen)
auf der Lenovo Website lesen und verstehen.

MW YOWT(MIMYa N2 ¥7») Safety Information Ta0mi DR 2721 R1NP7 1T°0P X0 WIwi 210
Lenovo. 5w u1IwrNT 9082 M7

A termék hasznalata el6tt olvassa at, és ismerje meg a Lenovo webhelyén tdbb nyelven is elérhetd Safety
Information(Biztonsagi tajékoztatd) cimid dokumentumot.

Prima di utilizzare il prodotto, accertarsi di leggere e comprendere la documentazione multilingua Safety
Information(Informazioni sulla sicurezza) sul sito Web Lenovo.

Iz ZERIC/2 5012, Lenovo Web B MZH#EK SN TWB < IVF U > H )LD Safety Information (‘%4
FOERE) EHRATHML TIZI 0,

Al FE= AH8-3H7] Aol Lenovo ) Afe] E2] t}=ro] Safety Information (k7 7 2)E F2] 27| ¢loj A 2.

Zorg dat u alle Safety Information (veiligheidsvoorschriften) op de website van Lenovo hebt gelezen en
begrepen voordat u het product gebruikt.
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https://support.lenovo.com/documents/LNVO-DOCS

Przed skorzystaniem z produktu nalezy zapoznac si¢ z wielojezycznym dokumentem Safety Information
(Informacje dotyczace bezpieczenstwa), dostepnym w serwisie internetowym Lenovo.

Antes de utilizar o produto, certifique-se de que I€ e compreende a documentagao multilingue Safety
Information (Informacdes sobre Seguranca) no sitio da Web da Lenovo.

Inainte de a utiliza produsul, cititi si intelegeti Safety Information (informatiile de siguranta) in mai multe limbi
de pe site-ul web Lenovo.

For du bruker produktet, ma du lese og forsta den flerspraklige Safety Information (sikkerhetsinformasjonen)
pa nettstedet til Lenovo.

Mepepn ncnonb3oBaHeM NpoayKTa 0653aTenbHO 03HAKOMbTECH C pasfenom Safety Information
(Mndopmanms no TexHnKe 6€3o0nacHOCTN), NPeACTaBIEHHbIM Ha HECKOJIbKIMX A3blkax Ha Be6-calnTe Lenovo.

MR S Z R0, W55 T i Lenovo Web 3 5 LI Z 1B F Safety Information (Z&fEHE) .

Pre koriséenja proizvoda, obavezno pazljivo i sa razumevanjem procitajte viSejeziCne Safety Information
(Bezbednosne informacije) na veb lokaciji kompanije Lenovo.

Skér nez produkt zaCnete pouzivat, precitajte si viacjazytné Safety Information (Bezpe&nostné informacie) na
webovej lokalite spolo¢nosti Lenovo.

Pred uporabo izdelka poskrbite, da boste prebrali in razumeli razdelek Safety Information (Varnostne
informacije), ki je na spletnem mestu Lenovo na voljo v ve¢ jezikih.

Antes de usar el producto, asegurese de leer y entender la seccion Safety Information (Informacion de
seguridad) multilingtie del sitio web de Lenovo.

Innan du anvander den hér produkten ar det viktigt att du har last och forstatt den flersprakiga Safety
Information (sékerhetsinformationen) pa Lenovos webbplats.

il AR EE S 2 11 > w5 S B R SR R Lenovo A3k - 2 BI5E 5 MUA ) Safety Information (%46 -

Urlini kullanmadan énce, Lenovo web sitesindeki Safety Information (Guivenlik Bilgileri) belgesini (birden cok
dilde yayinlanmaktadir) mutlaka okuyun.

MepLu HiXXK BUKOPMCTOBYBATU NPOJYKT, 060B'A3KOBO npoyntainte Safety Information (IHCTPYKLIT 3 TEXHIKM
6e3neku), AOCTYMHI Pi3HMMK MOBamMU Ha Be6-cainTi Lenovo.

noul¥wanduaitl Tusasuuazvimnudhlaiu Safety Information (Yeyanwilasads) aiwniw

I~ 4
v ld Lenovo

Importante: Asegurese de leer y comprender todas las declaraciones de precaucion y peligro de este
documento antes de realizar los procedimientos. Antes de instalar, extraer o reemplazar el dispositivo, lea 'y
comprenda la informacién de seguridad adicional proporcionada con el servidor o dispositivo opcional.

Declaracion 1

VAN

PELIGRO
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La corriente eléctrica de los cables de alimentacion, teléfono y comunicaciones es peligrosa.

Para evitar el peligro de una descarga eléctrica:

¢ No conecte o desconecte cables o realice instalacion, mantenimiento o reconfiguraciéon de este producto
durante una tormenta eléctrica.

¢ Conecte todos los cables de alimentacion a una toma de alimentacion eléctrica correctamente cableada y
con conexion a tierra.

e Asegurese de que todos los conectores estén firme y completamente enchufados en los receptaculos.

e Conecte cualquier equipo que se vaya a conectar a este producto a tomas de alimentacion eléctrica
correctamente cableadas.

¢ Cuando sea posible, utilice una sola mano para conectar o desconectar los cables de senal.
¢ No encienda nunca el equipo cuando haya muestras de fuego, agua o dano estructural.

¢ Antes de abrir las cubiertas del dispositivo, desconecte los cables de alimentacidn, sistemas de
telecomunicaciones, redes y médems conectados, a menos que los procedimientos de instalaciéon y
configuracion indiquen lo contrario.

¢ Al instalar, mover o abrir las cubiertas de este producto o de los dispositivos conectados, conecte y
desconecte los cables tal como se describe en la tabla siguiente.

Para conectar: Para desconectar:
1. Apague todo. 1. Apague todo.
2. Primero, conecte todos los cables a los dispositivos. 2. En primer lugar, extraiga los cables de alimentacion
3. Conecte los cables de sefal a los conectores. de las tomas de alimentacion eléctrica.
4. Conecte los cables de alimentacién a las tomas de 3. Extraiga los cables de sefial de los conectores.
alimentacion eléctrica. 4. Desconecte todos los cables de los dispositivos.

5. Encienda los dispositivos.

Declaracion 2

&PELIGRO

Peligro de explosion si la bateria se sustituye incorrectamente.

Al sustituir la bateria de litio de tipo botén, utilice solo el mismo tipo o un tipo equivalente al
recomendado por el fabricante. La bateria contiene litio y puede explotar si no se utiliza, se maneja
o se desecha de forma correcta.

No debe:

¢ Tirarla ni sumergirla en agua
e Calentarla a mas de 100 °C (212 °F)
¢ Repararla ni desmontarla

Deseche la bateria del modo que estipulen las normativas o las regulaciones locales.

Declaracion 3

A

PRECAUCION:
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Cuando haya instalados productos laser (por ejemplo, unidades de CD-ROM, unidades de DVD,
dispositivos de fibra éptica o transmisores), tenga en cuenta lo siguiente:

¢ No extraiga las cubiertas. La extraccion de las cubiertas del producto laser podria producir una
exposicion a radiacion laser peligrosa. No hay ninguna pieza dentro del dispositivo que pueda
reparar.

¢ El uso de controles, ajustes o la realizacion de procedimientos diferentes a los especificados
podria dar como resultado una exposicion peligrosa a radiaciones.

APELIGRO

Algunos productos laser contienen un diodo laser de Clase 3A o Clase 3B incorporado. Tenga en
cuenta lo siguiente:

Emite radiacion laser cuando esta abierto. No fije la vista en el rayo, no lo mire directamente con
instrumentos dpticos y evite la exposicion directa al rayo.

Declaracion 4

A

> 18 kg (39,7 libras) > 32 kg (70,5 libras) > 55 kg (121,2 libras)
<32 kg (70,5 libras) <55 kg (121,2 libras) <100 kg (220,5 libras)
PRECAUCION:

Utilice métodos seguros cuando lo levante.

Declaracion 5

AN

PRECAUCION:

El boton de control de alimentacidon del dispositivo y el interruptor de alimentaciéon de la fuente de
alimentacion no interrumpen la corriente eléctrica suministrada al dispositivo. Es posible que el
dispositivo tenga también mas de un cable de alimentacion. Para eliminar completamente la corriente
eléctrica del dispositivo, aseglirese de que todos los cables de alimentacion estén desconectados de
la fuente de alimentacion.

A A

2 [ mp =—
1 [() mp Sm—

Declaracion 6

A
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PRECAUCION:

Si instala una opcién de abrazadera de alivio de tensién en el extremo del cable de alimentacién que
esta conectado al dispositivo, debe conectar el otro extremo del cable de alimentacion a una fuente
de alimentacidn que sea facilmente accesible en caso que sea necesario desconectarse.

Declaracion 7

A

PRECAUCION:

Si el dispositivo tiene puertas, para protegerse contra danos personales aseguirese de extraer o fijar
las puertas antes de mover o levantar el dispositivo. Las puertas no aguantaran el peso del
dispositivo.

Declaracion 8

A\ A

PRECAUCION:
Nunca saque la cubierta de una fuente de alimentacion, o cualquier otra pieza, que tenga la siguiente
etiqueta.

® A\

Dentro de cualquier componente que tenga adherida esta etiqueta hay niveles peligros de voltaje,
corriente y energia. Al interior de estos componentes no hay piezas que requieran ningun tipo de
mantenimiento. Si sospecha que tiene un problema con una de estas piezas, pongase en contacto
con un técnico de servicio.

Declaracion 9

A

PRECAUCION:
Desconecte los cables del ventilador de intercambio en caliente antes de extraer el ventilador del
dispositivo para proteger contra dainos personales.

Declaracion 10

A

PRECAUCION:
La etiqueta siguiente indica que hay peligro de bordes afilados.

AT
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Declaracion 11

A

PRECAUCION:
La etiqueta siguiente indica que hay peligro de calor potencial.

A\

Declaracion 12

VAN

PELIGRO

La sobrecarga de un circuito derivado representa potencialmente un riesgo de incendio y un riesgo de
descarga eléctrica en determinadas condiciones. Para evitar estos peligros, asegurese de que los requisitos
eléctricos del sistema no sobrepasan las clasificaciones actuales en el sitio de la instalacion.

Declaracion 13

A

PRECAUCION:
Asegurese de que el bastidor esté adecuadamente colocado para evitar que se incline cuando se
extienda la unidad del servidor sobre los rieles.

Declaracion 14

A

PRECAUCION:

Algunas salidas de la placa opcionales o accesorias sobrepasan los limites de fuente de alimentacion
limitada de Clase 2. Debe instalar el cableado de interconexion adecuado de acuerdo con los
requisitos de cddigos eléctricos locales.

Declaracion 15

VAN

PRECAUCION:

El boton de control de alimentacidn del dispositivo puede poner el dispositivo en modalidad de
suspension en lugar de apagar el dispositivo. Ademas, es posible que el dispositivo tenga mas de una
conexion a la alimentacion CC. Para eliminar toda la corriente eléctrica del dispositivo, asegurese de
que todas las conexiones a la alimentaciéon CC estan desconectadas de los terminales de entrada de
alimentacion CC.

No
A 2::}—0/0-

Nor
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Declaracion 16

A\ A

PRECAUCION:
Para reducir el riesgo de descarga eléctrica o de energia:

¢ Este equipo debe ser instalado por personal de servicio adecuadamente formado en una ubicacion
de acceso restringido, tal como se define en el codigo eléctrico local y la ultima edicién de IEC
60950.

¢ La proteccion frente a sobretension del circuito derivado debe tener una clasificacion de acuerdo
con los cadigos eléctricos locales.

¢ Utilice solo un conductor de cobre American Wire Gauge (AWG) 16 o de 1,3 mm2 o, cuya longitud
no exceda de 3 metros.

¢ Apriete los tornillos del terminal de cableado a 1,4 newton-metros o 12 pulgadas-libra.

¢ Incorpore un dispositivo de desconexion calificado, aprobado y de facil acceso en el cableado de
campo.

Declaracion 17

A

PRECAUCION:
Este producto contiene un laser de Clase 1M. No lo observe directamente con instrumentos épticos.

Declaracion 18

A

PRECAUCION:
No coloque ningtin objeto encima de los productos montados en bastidor.

Declaracion 19

A

PRECAUCION:
Riesgo de piezas mdéviles. Mantenga alejados los dedos y otras partes del cuerpo.

A
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Declaracion 20

A

PRECAUCION:

Se proporciona una bateria de iones de litio. Para evitar una posible explosién, no queme la bateria.
Sustituya la bateria solo por una pieza aprobada por Lenovo. Recicle o deseche la bateria segun
indiquen las regulaciones locales.

Productos que no se evaluan
Los productos que habitualmente no se evaltuan incluyen, pero no se limitan , los siguientes:

e Componentes de bastidor de servidor y Tl (por ejemplo, sistemas de alimentacién ininterrumpibles y
sistemas de distribucion de corriente)

¢ Dispositivos en espacios de Tl (por ejemplo, unidades de almacenamiento de gran volumen y productos
de red)

e Conmutador industrial de baja tension

Guia de inspeccion de seguridad

El propésito de esta guia de inspeccidn es ayudarle en la identificacidn de las condiciones potencialmente
inseguras. Durante el disefio y construccion de cada maquina, se instalaron elementos de seguridad
requeridos para proteger a los usuarios y técnicos de servicio frente a lesiones. Esta guia aborda solo esos
elementos. Debe utilizar un buen juicio para identificar los potenciales riesgos de seguridad debido a la
conexién de caracteristicas u opciones que no son ThinkServer y que no estan cubiertas por esta guia de
inspeccion.

Si hay alguna condicién insegura presente, debe determinar qué tan grave es el peligro aparente y si puede
continuar sin corregir el problema.

Considere estas condiciones y los riesgos de seguridad que presentan:

¢ Peligros eléctricos, especialmente la fuente principal de energia (el voltaje principal del marco puede
provocar descargas eléctricas graves o fatales)

e Explosivos peligros, como por ejemplo un monitor CRT o un condensador
¢ Peligros mecéanicos, como hardware suelto o faltante

Para determinar si existen algunas condiciones potencialmente inseguras, utilice la lista de comprobacién
siguiente al comienzo de cada tarea de servicio. Inicie los controles con la maquina apagada y los cables de
alimentacién desconectados.

Lista de comprobacion:
1. Compruebe las cubiertas exteriores para saber si hay dafio (sueltas, rotas o con bordes afilados).
2. Apague la alimentacion. Desconecte los cables de alimentacion.
3. Compruebe el cable de alimentacion en busca de:

a. Un conector a tierra en buenas condiciones. Utilice un metro para medir la continuidad de la
conexion a tierra ohmios 0.1 o menos entre la patilla de tierra externa y el marco de conexioén a tierra.

b. El cable de alimentacidn debe ser del tipo autorizado especificado para el servidor. Vaya a:
http://www.lenovo.com/serviceparts-lookup

c. Elaislamiento no debe estar desgastado o dafiado.
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4. Busque baterias con grietas o protuberancias.
5. Extraiga la cubierta.

6. Compruebe que no haya ningun alteracion obvia que no sea ThinkServer. Utilice un buen juicio con
respecto a la seguridad de cualquier alteracion que no sea ThinkServer.

7. Compruebe que dentro de la unidad no haya ninguna condicion insegura obvia, como limaduras
metalicas, contaminacién, agua u otros liquidos o sefales de dafno de incendio o de humo.

8. Busque cables gastados, deteriorados o pinzados.

9. Compruebe que los pasadores de la fuente de alimentacién (tornillos o remaches) no se hayan extraido
ni estén manipulados.

Requisitos de conexion a tierra

Se requiere conexion eléctrica a tierra del servidor para la seguridad del operador y el funcionamiento
correcto del sistema. Un electricista certificado puede verificar la conexion eléctrica a tierra de la toma de
alimentacién eléctrica.
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Capitulo 1. Informacién general

En este capitulo se proporciona informacién general sobre el producto.

Este capitulo contiene los siguientes elementos:
e “Introduccion” en la pagina 1
e “Documentacion del servidor” en la pagina 2

Introduccion

Esta guia del usuario para el producto Lenovo® ThinkServer® contiene informacidn sobre las caracteristicas
del servidor, especificaciones, ubicaciones de componentes, instrucciones de configuracion,
procedimientos de sustitucidn de hardware y resolucién de problemas basicos y diagndstico.

La Garantia limitada de Lenovo (LLW) contiene los términos de la garantia que se aplican al producto que
adquirié de Lenovo. La LLW esta disponible en http://www.lenovo.com/warranty/llw_02. Si no puede obtener
la LLW en el sitio Web de Lenovo, péngase en contacto con la oficina local de Lenovo para obtener una
version impresa de forma gratuita.

Para solicitar servicio de garantia, consulte la lista de teléfonos mundiales de soporte de Lenovo. Los
numeros de teléfono pueden ser modificados sin previo aviso. La lista méas actualizada de teléfonos de
soporte de Lenovo se encuentra disponible en el sitio Web en http://www.lenovo.com/support/phone. Si no se
indica el nimero de teléfono correspondiente a su pais o region, pdngase en contacto con el distribuidor de
Lenovo o con el representante de ventas de Lenovo.

Para obtener la informacién mas actualizada sobre el servidor, vaya a:
http://www.lenovo.com/thinkserver

Lenovo mantiene paginas en la World Wide Web en las que puede obtener la informacién técnica mas
reciente y descargar documentacion o los controladores y actualizaciones de controladores de dispositivo.
Para acceder al sitio web de soporte de Lenovo, vaya a:

http://www.lenovo.com/support

Anote la informacion sobre el servidor en la siguiente tabla. La informacién sera necesaria si alguna vez
requiere servicio técnico para el servidor.

Para saber dénde encontrar la etiqueta de informacion del producto en el chasis, consulte “Etiqueta de tipo,
modelo y nimero de serie de la maquina” en la pagina 17.

Nombre del producto

Tipo y modelo de la maquina (MT-M)

Numero de serie (S/N)

Fecha de compra
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Para registrar el servidor con Lenovo, siga las instrucciones que se encuentran en:
http://www.lenovo.com/register

Al registrar el servidor, la informacion se ingresa en una base de datos que permite a Lenovo ponerse en
contacto con usted en caso de que se produzca un problema de recuperacién u otro problema grave.
Después de que registre el servidor con Lenovo, recibird un servicio mas rapido cuando llame a Lenovo para
obtener ayuda. Asimismo, determinadas ubicaciones ofrecen mas servicios y privilegios a los usuarios
registrados.

Documentacion del servidor

Este tema proporciona descripciones generales de la diversa documentacion para el servidor e
instrucciones sobre como obtener toda la documentacion.

Documento impreso

Los siguientes documentos estan impresos e incluidos con el paquete del servidor.

e Read Me First (Léame primero)

Este es un documento multilingiie. Muestra los simbolos de seguridad y le indica que debe leer la
informacion completa sobre seguridad, garantia y soporte que se encuentra en el sitio Web de Lenovo
antes de utilizar el servidor. Este documento también le indica cdmo buscar la informacion mas
actualizada en el sitio Web de soporte de Lenovo. Ademas, se incluyen avisos sobre reciclaje,
medioambiente y legales.

e (Carta para los clientes

Esta es una carta multilingtie para los clientes, en la cual se les informa que Lenovo esté llevando a cabo
una iniciativa de uso de documentacion electronica para proteger el medioambiente. En esta carta
también se incluye la informacién de contacto de Lenovo en caso que necesite una versién impresa de
cualquier documento electrénico.

* Rack Installation Instructions (Instrucciones de instalacién del bastidor) (disponible en algunos modelos)
Este documento proporciona instrucciones sobre como instalar el servidor en un bastidor estandar con el
kit de rieles enviado con el servidor.

Nota: Una versién en inglés impresa de este documento se incluye con el empaquetado del servidor. Las
versiones en formato PDF de otros idiomas se encuentran en http://www.lenovo.com/support.

Documentos electronicos

¢ Puede encontrar los siguientes documentos electrénicos en https://support.lenovo.com/documents/LNVO-
DOCS:

— Safety Information (Informacién de seguridad)

Este es un documento multilinglie que incluye todas las declaraciones de seguridad para el producto.
Asegurese de leer y entender todas estas declaraciones de seguridad antes de utilizar el producto.

— GQGarantia limitada de Lenovo
Este documento incluye los términos y declaraciones de garantia de Lenovo.
— Lenovo Contrato de licencia
Este documento incluye los términos y las condiciones de Lenovo Contrato de licencia.

e En el sitio Web de soporte de Lenovo encontrara los siguientes documentos electrénicos. Vaya a http://
www.lenovo.com/support, haga clic en Documentation (Documentacion), y siga las instrucciones en la
pantalla para encontrar el documento que necesite.

— Informacidn de seguridad, garantia y soporte
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Este es un documento multilinglie que incluye todas las declaraciones de seguridad para el producto
en mas de 30 idiomas. Asegurese de leer y entender todas las declaraciones de seguridad antes de
usar el producto. Este documento también incluye la declaracion de garantia de Lenovo, la informacion
de unidades reemplazables por el cliente (CRU) y la informacién acerca de como ponerse en contacto
con el Centro de soporte al cliente de Lenovo.

User Guide and Hardware Maintenance Manual (Guia del usuario y Manual de mantenimiento de
hardware)

Este documento proporciona informacion detallada para ayudarlo a familiarizarse con el servidory a
usar, configurar y mantener el servidor.

Rack Installation Instructions (Instrucciones de instalacion del bastidor)

Este documento proporciona instrucciones sobre como instalar el servidor en un bastidor estandar con
el kit de rieles enviado con el servidor.

ThinkServer System Manager User Guide (Guia del usuario de ThinkServer System Manager) (solo en
inglés)
Este documento proporciona informacion acerca de la gestidon remota de servidores.

Nota: Para obtener funciones de gestion remota avanzadas, instale un médulo ThinkServer System
Manager Premium (TSM Premium) en el conector TSM Premium de la placa del sistema. Consulte
“Instalacién o extraccién del médulo ThinkServer System Manager Premium” en la pagina 105.

MegaRAID SAS Software User Guide (Guia del usuario del software MegaRAID SAS) (solo en inglés)

Este documento proporciona informacion sobre RAID (Matriz redundante de discos independientes) y
coémo usar los programas de utilidad para configurar, monitorear y mantener el servidor RAID y los
dispositivos relacionados.

Otros documentos

Puede encontrar otros documentos para el Host Bus Adapter (HBA), la tarjeta Ethernet u otras piezas
opcionales.
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Capitulo 2. Itinerario de la configuracion del servidor

En este capitulo se proporciona un itinerario general que le guia a través de la configuracion del servidor.

El procedimiento de configuracién del servidor varia en funcién de la configuracién del servidor en el
momento en que se proporciond. En algunos casos, el servidor esta completamente configurado. Conecte el
servidor a la red y a una fuente de alimentacién y, a continuacién, puede encender el servidor. En algunos
casos, es necesario instalar dispositivos de hardware en el servidor, se requiere la configuracion de
hardware y firmware, y que se instale un sistema operativo.

El procedimiento general para configurar el servidor es:
1. Desempaquete el paquete del servidor. Consulte “Paquete del servidor” en la pagina 7.

2. Instale cualquier opciéon de hardware o servidor requerido. Consulte el tema relacionado en Capitulo 6
“Sustitucién del hardware” en la pagina 67.

3. En funcion del modelo, instale el servidor en un armario bastidor estandar usando el kit de rieles que se
envia con el servidor. Consulte las Rack Installation Instructions (Instrucciones de instalacion del
bastidor) que se proporcionan con el servidor. El kit de rieles y las Rack Installation Instructions
(Instrucciones de instalacién del bastidor) estan disponibles en algunos modelos.

4. Conecte el cable Ethernet y los cables de alimentacion al servidor. Consulte “Vista posterior del
servidor” en la pagina 23 para ubicar los conectores.

5. Encienda el servidor para verificar el funcionamiento. Consulte “Encendido del servidor” en la pagina 53.

6. Revise la configuracion de UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) sistema basico de entrada/
salida (BIOS) y personalice, segun sea necesario. Consulte “Utilizacién del programa Setup Utility” en la
pagina 55.

7. Configure RAID e instale el sistema operativo y los controladores bésicos. Consulte “Lenovo
ThinkServer Deployment Manager” en la pagina 15 y “Configuracién de RAID” en la pagina 63.

8. Instale los controladores adicionales necesarios para las caracteristicas afnadidas. Consulte las
instrucciones vienen con la opcion de hardware.

9. Configure los valores Ethernet en el sistema operativo al consultar la ayuda del sistema operativo. Este
paso no es necesario si el sistema operativo se ha instalado utilizando el programa Lenovo ThinkServer
Deployment Manager.

10. Comprobar si hay actualizaciones de firmware y de controladores. Consulte “Actualizacién del
firmware” en la pagina 66.

11. Instale las aplicaciones de gestion y de cualquier otro tipo. Consulte la documentacién que acompana a
las aplicaciones que desea instalar.
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Capitulo 3. Vision general del producto

Este capitulo contiene los siguientes elementos:

e “Formato de servidor” en la pagina 7
e “Paquete del servidor” en la pagina 7
e “Caracteristicas” en la pagina 7

e “Especificaciones” en la pagina 12

e “Software” en la pagina 14

e “Ubicaciones” en la pagina 17

Formato de servidor

El servidor estéa disefiado para admitir formatos de torre y de bastidor. La mayor parte de los componentes
de servidor son los mismos entre dos formatos. La diferencia es que los modelos de servidor con formato de
torre vienen con patas de soporte y los modelos de servidor con formato de bastidor vienen con asas de
bastidor. Las mayor parte de las ilustraciones que se muestran en esta documentacién se basan en el
modelo de servidor con formato de torre.

Paquete del servidor

El envase de servidor incluye lo siguiente:

e Servidor

e Barra de cables (disponible en algunos modelos)
¢ Kit de rieles (disponible en algunos modelos)

¢ Teclado (disponible en algunos modelos)

e (Caja de material, que incluye articulos como cables de alimentacién (disponible en algunos modelos) y
documentacion impresa

Caracteristicas

En este tema se proporciona informacion general sobre las caracteristicas de servidor para varios modelos.
Segun el modelo especifico, es posible que algunas caracteristicas varien o no estén disponibles. Para
obtener informacién de su modelo especifico, utilice el programa Setup Utility. Consulte “Visualizacién de
informacion en el programa Setup Utility” en la pagina 55. También puede consultar el documento Product
Specifications Reference (Referencia de especificaciones del sistema) para los productos de ThinkServer en:
http://www.lenovo.com/psref/

Microprocesador
Uno o dos microprocesadores Intel® Xeon® (el tamario de la memoria caché interna varia seguiin el modelo)

Para ver una lista de las opciones de microprocesador de ThinkServer, vaya a:
http://lenovoquickpick.com/usa/home/thinkserver/rack-and-tower-server

Memoria

© Copyright Lenovo 2014, 2017 7


http://www.lenovo.com/psref/
http://lenovoquickpick.com/usa/home/thinkserver/rack-and-tower-server

El servidor tiene 16 ranuras de memoria. Para obtener mas informacion, consulte “Componentes de la placa
del sistema” en la pagina 45 y “Reglas de instalacion del médulo de memoria” en la pagina 81.

Fuente de alimentacion

El servidor se proporciona con una de las siguientes configuraciones de fuente de alimentacioén:

Una o dos fuentes de alimentacion de intercambio en caliente de 450 vatios (entrada universal y en
conformidad con 80 PLUS Gold)

Nota:

Las fuentes de alimentacion de intercambio en caliente de 450 vatios solo se admiten en modelos de
servidor que cumplen con los siguientes requisitos de configuracién al mismo tiempo:

— Solo esta instalado el microprocesador 1:
Para obtener informacién sobre las ranuras de memoria y las ranuras de la tarjeta PCle admitidas por el
microprocesador 1, consulte “Componentes de la placa del sistema” en la pagina 45.

— Hasta cinco bahias de unidad de 3,5 pulgadas o hasta dieciséis bahias de unidad de 2,5 pulgadas

Una o dos fuentes de alimentacion de intercambio en caliente de 550 vatios (entrada universal y en
conformidad con 80 PLUS Platinum)

Una o dos fuentes de alimentacién de intercambio en caliente de 750 vatios (entrada universal y en
conformidad con 80 PLUS Platinum)

Una o dos fuentes de alimentacién de intercambio en caliente de 750 vatios (entrada universal y en
conformidad con 80 PLUS Titanium)

Una o dos fuentes de alimentacion de intercambio en caliente de 1100 vatios (entrada universal y en
conformidad con 80 PLUS Platinum)

Nota: Siestd utilizando fuentes de alimentacion ininterrumpibles (UPS), asegurese de utilizar solo UPS de
onda senoidal pura con el servidor ThinkServer.

Flujo de aire y refrigeracion

Uno o dos disipadores de calor para la refrigeracion del microprocesador
Cuatro ventiladores del sistema

Unidades internas

Las unidades internas son dispositivos que el servidor utiliza para leer y almacenar datos. Las unidades
internas soportadas por el servidor varian segun el modelo.

Unidad de almacenamiento interna

En funcion del modelo, el servidor admite diferentes unidades de almacenamiento, como unidades de
disco duro o unidades de estado sélido. El término “unidades de 2,5 pulgadas de intercambio en caliente
0 “unidades de 2,5 pulgadas” de ahora en adelante se refiere a todos los tipos admitidos de unidades de
2,5 pulgadas, incluidas las unidades de estado sdlido.

Bahia de unidad Tipo de unidad admitida

Unidad de disco duro

Ocho bahias de unidad de 2,5 pulgadas SATA de intercambio en caliente

Unidad de disco duro o unidad de estado sélido

Ocho bahias de unidad de 2,5 pulgadas SATA o SAS de intercambio en caliente

Unidad de disco duro o unidad de estado sélido

Dieciséis bahias de unidad de 2,5 pulgadas SATA o SAS de intercambio en caliente
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Bahia de unidad Tipo de unidad admitida

Unidad de disco duro o unidad de estado sélido
SATA o SAS de intercambio en caliente

Unidad de disco duro SATA
de cambio rapido

Treinta y dos bahias de unidad de 2,5 pulgadas

Cinco bahias de unidad de 3,5 pulgadas

Unidad de disco duro

Cinco bahias de unidad de 3,5 pulgadas SATA de intercambio en caliente

Unidad de disco duro o unidad de estado sélido

Quince bahias de unidad de 3,5 pulgadas SATA o SAS de intercambio en caliente

Nota: Para los modelos de servidor con quince bahias de unidad de 3,5 pulgadas, puede instalar
unidades de 2,5 pulgadas y de 3,5 pulgadas en el mismo servidor. Para obtener mas informacién,
consulte “Instalacion de una unidad de 2,5 pulgadas en una bahia de unidad de 3,5 pulgadas” en la
pagina 145.

¢ Unidad optica
— Hasta dos unidades 6pticas SATA de 5,25 pulgadas de intercambio en caliente

El servidor tiene dos bahias de unidad éptica. La bahia de unidad dptica inferior esta instalada con una
unidad optica SATA de 5,25 pulgadas. La bahia superior es para una unidad éptica secundaria.
Algunos modelos de servidor incluyen una unidad 6ptica secundaria instalada en la bahia superior.

— Hasta dos unidades 6pticas delgadas SATA

El servidor tiene dos bahias de unidad 6ptica. La bahia de unidad éptica inferior estd instalada con una
unidad optica delgada SATA. La bahia superior es solo para una unidad éptica delgada secundaria.
Algunos modelos de servidor vienen con una unidad éptica delgada secundaria instalada en la bahia
superior.

¢ Unidad de cintas

El servidor admite una unidad de cintas interna que le permite almacenar datos en medios de cinta. Para
obtener mas informacion, consulte “Instalacion o sustitucion de una unidad de cintas interna” en la pagina
132.

Para ubicar las unidades internas o las bahias de unidad, consulte “Vista frontal del servidor” en la pagina
18.

Unidades externas

Si el servidor tiene instalado un Host Bus Adapter (HBA), se puede conectar un dispositivo de
almacenamiento externo para almacenar datos. Para obtener mas informacién, consulte la documentacién
que viene con el dispositivo de almacenamiento externo.

Ranuras de expansion

El servidor tiene siete ranuras de expansion en la placa del sistema para instalar las tarjetas Peripheral
Component Interconnect Express (PCle). Para obtener informacion detallada, consulte “Componentes de la
placa del sistema” en la pagina 45.

Caracteristicas de entrada/salida (E/S)

¢ Un conector serie en el panel posterior

¢ Un conector de monitor VGA (Video Graphics Array) DB-15 en el panel posterior
® Tres conectores Ethernet RJ-45 en el panel posterior

e Cuatro conectores USB 3.0 en el panel posterior
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¢ Dos conectores USB 2.0 en el panel frontal
Para ubicar los conectores, consulte los temas relacionados en “Ubicaciones” en la pagina 17.
Subsistema de video

Encontrara un controlador de grafico integrado en su servidor que admite el conector VGA para conectar
dispositivos de video. El controlador de grafico integrado se encuentra en el chip del controlador de gestion
de placa base (BMC) de la placa del sistema.

Conector Ethernet

El servidor se proporciona con un controlador Intel Gigabit Ethernet, asi como también, una capa fisica
Ethernet (PHY) del modelo de interconexion de sistemas abiertos (modelo OSI). El servidor tiene la
capacidad de admitir dos conectores Ethernet en el panel posterior con conectividad de red de 10 megabits
por segundo (Mbps), 100 Mbps o 1000 Mbps. Para obtener mas informacién, consulte “Vista posterior del
servidor” en la pagina 23.

Puede instalar una tarjeta Ethernet para habilitar mas conectores Ethernet. Sin embargo, debe instalar un
controlador de dispositivo para permitir que el sistema operativo reconozca los conectores Ethernet. Los
controladores de dispositivo estan disponibles para descarga en:

http://www.lenovo.com/drivers

Fiabilidad, disponibilidad y capacidad de servicio

La fiabilidad, disponibilidad y capacidad de servicio (que a partir de ahora denominaremos RAS) son tres
caracteristicas importantes del disefio del servidor. Las caracteristicas RAS ayudan a asegurar la integridad
de los datos almacenados en el servidor, la disponibilidad del servidor cuando lo necesita y la facilidad con
la que es posible diagnosticar y corregir problemas.

El servidor tiene las caracteristicas RAS siguientes:
e Caracteristicas de seguridad

— Cerradura de bloqueo del servidor (consulte “Cerradura de bloqueo del servidor” en la pagina 25)

— La contrasefia de administrador y la contrasefia de usuario ayudan a proteger el acceso no autorizado
al servidor (consulte “Uso de contrasefias” en la pagina 58)

— ThinkServer Trusted Platform Module (TPM), el cual es un chip de seguridad, a fin de mejorar la
seguridad del servidor

Nota: TPM solo esta disponible en algunos modelos.
— Supervisén remota o control por parte de un administrador a fin de proporcionar proteccién o ayuda

— Fuentes de alimentacién redundante de intercambio en caliente para ayudar a evitar la interrupcion
significativa en el funcionamiento del sistema cuando falla una fuente de alimentacion

¢ Funciones basicas de gestion del sistema

— Posibilidad de almacenamiento de los resultados de la prueba de autoprueba de encendido (POST) de
hardware

— Programa BIOS Setup Utility

El programa BIOS Setup Utility ayuda a ver la informacion del servidor y configurar el servidor en el
entorno previo al sistema operativo. Consulte “Utilizacion del programa Setup Utility” en la pagina 55.

— TSM (el cual también se conoce como BMC) e Intelligent Platform Management Interface (IPMI) 2.0
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El subsistema de gestion de plataforma de placa del sistema se basa en las caracteristicas del
ThinkServer System Manager (TSM) integradas. El TSM es un chip de gestion que se integra en la
placa del sistema del servidor. Con el chip TSM, independientemente de la condicién del sistema
operativo e independientemente de si el servidor esta encendido o apagado, mientras el servidor esta
conectado a una red o una fuente de alimentacion de CA, la interaccién con los servidores controlados
por TSM se puede lograr mediante la red del sistema. El usuario puede obtener la informacion del
estado de hardware del servidor y el SEL (system event log) y puede realizar operaciones, lo que
incluye encendido o apagado del servidor, reinicio del servidor y mas. Esta parte de la administracion
del servidor es independiente del sistema operativo y se denomina administracion fuera de banda.

El subsistema de gestion de plataforma de placa del sistema consta del TSM integrado, buses de
comunicacion, sensores, el BIOS y firmware de gestion del servidor. Es responsable de la generacioén
de informes de errores, control de alimentacion del sistema, supervision térmica, control de ventilador
del sistema y otras funciones de administracion. TSM proporciona gestidn de sistema y funciones de
supervision segun la especificacién IPMI 2.0. IPMI ayuda a disminuir los costos generales de la
administracion del servidor. Puede encontrar mas informacion sobre IPMI 2.0 en el sitio web de Intel. El
TSM también soporta algunas funciones no IPMI, como protocolo de configuracion dinamica del
sistema principal (DHCP) y la interfaz de control de entorno de plataforma (PECI), a fin de proporcionar
mas funciones de gestion de sistemas.

Encontrara el nombre de usuario predeterminado, la contrasefa y otra informacién sobre el TSM en la
ThinkServer System Manager User Guide (Guia del usuario de ThinkServer System Manager), la cual
esta disponible para descarga en:

http://www.lenovo.com/UserManuals

Funcién de intercambio en caliente

Algunos modelos admiten unidades de almacenamiento de intercambio en caliente y todos los
modelos admiten fuentes de alimentacion de intercambio en caliente y ventiladores del sistema de
intercambio en caliente. Con la caracteristica de intercambio en caliente, puede instalar, eliminar o
sustituir unidades de almacenamiento o una fuente de alimentacién o un ventilador del sistema con
problemas sin apagar el servidor.

Entorno de ejecucion de prearranque (PXE)

La tecnologia Intel PXE le permite arrancar sistemas, cargar un sistema operativo o desplegar
imagenes ejecutables desde un servidor remoto al usar una tarjeta de red. El funcionamiento se puede
realizar de forma independiente de dispositivos de almacenamiento local (como unidades de
almacenamiento) o sistemas operativos.

Matriz redundante de discos independientes (RAID)

El servidor soporta RAID de software de SATA. El servidor también admite configuraciones de RAID de
hardware SATA/SAS avanzada si tiene instalada una tarjeta RAID exigida. Para obtener informacion
detallada, consulte “Configuracién de RAID” en la pagina 63.

LED (diodo emisor de luz) de estado y LED de diagndstico

Para obtener informacién sobre los LED del servidor, consulte los temas relacionados en
“Ubicaciones” en la pagina 17.

Programas de software
Para obtener informacién sobre los programas de software, consulte “Software” en la pagina 14.
Wake on LAN

Cuando esta habilitada la funcién Wake on LAN en un sistema que esta conectado a una red de area
local (LAN), un administrador de red puede encender o activar el sistema desde una consola de
gestién, utilizando software de gestion remota de redes. Ademas, muchas otras funciones, como
transferencia de datos y actualizaciones de software, se pueden realizar de forma remota sin asistencia
remota y luego del horario laboral normal y en fines de semana para ahorrar tiempo y aumentar la
productividad.

Funciones avanzadas de gestion del sistema
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Las caracteristicas avanzadas de gestion del sistema solo estan disponibles cuando el TSM detecta la
presencia de un modulo ThinkServer System Manager Premium (TSM Premium), el cual también se
conoce como clave integrada de teclado, video y mouse (iKVM). El médulo TSM Premium es un médulo
de gestion remota. Puede adquirir un médulo TSM Premium de Lenovo e instalarlo en el conector de TSM
Premium (también conocido como conector iKVM) en la placa del sistema del servidor para habilitar la
funcion iKVM y activar las funciones avanzadas de gestion del sistema.

Para obtener mas informacion sobre gestion de sistemas avanzados, consulte la ThinkServer System
Manager User Guide (Guia del usuario de ThinkServer System Manager), la cual esta disponible para
descarga en:

http://www.lenovo.com/UserManuals

Especificaciones

Este tema incluye una lista con las especificaciones fisicas del servidor.

Dimensiones
¢ Para el formato de torre
Ancho: 173 mm (6,81 pulgadas)
Altura: 459 mm (18,07 pulgadas) con patas de soporte
Profundidad: 685 mm (26,97 pulgadas) incluida la puerta frontal
¢ Para el formato de bastidor
Ancho: 482 mm (18,98 pulgadas) con asas del bastidor
Altura: 173 mm (6,81 pulgadas)
Fondo: 664 mm (26,14 pulgadas)

Peso

El peso del producto varia segun las distintas configuraciones del sistema.

Rango de peso de producto sin paquete: 22 kg (48,5 libras) a 41,5 kg (91,49 libras)
Rango de peso de producto con paquete: 26,57 kg (58,58 libras) a 46,07 kg (101,57 libras)

Electricidad de entrada

Entrada universal:
e Minimo:
Fuentes de alimentacién redundante de CA de 90 V para 450 vatios en conformidad con 80 PLUS Gold

Fuentes de alimentacion redundante de CA de 90 V para 550 vatios, 750 vatios y 1100 vatios en
conformidad con 80 PLUS Platinum

Fuentes de alimentacién redundante de CA de 180 V para 750 vatios en conformidad con 80 PLUS
Titanium

e Maximo: CAde 264V
¢ Rango de frecuencia de entrada: 47 Hz a 63 Hz

Entorno
El servidor cumple con las especificaciones ASHRAE de clase A3. En funcion de la configuracion de

hardware, algunos modelos de servidor cumplen con las especificaciones ASHRAE de clase A4 o de clase
A2.
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¢ Sisu servidor cumple los siguientes requisitos de configuracion de hardware, cumplira con las
especificaciones ASHRAE de clase A4.

— Bahias de unidad de cambio rapido u ocho bahias de unidad de 2,5 pulgadas

— CPU: calificada de Lenovo; maximo de energia de disefio térmico de 120 vatios; no es del tipo de baja

potencia (sin sufijo L en el nombre de la CPU)
— No tiene unidades de cinta internas instaladas

— Dos fuentes de alimentacion instaladas para redundancia

— Tarjeta PCle: calificada de Lenovo; el consumo de energia de cada tarjeta not debe exceder los 15

vatios

e Sisu servidor incorpora los siguientes componentes de configuracion de hardware, cumplira con las
especificaciones ASHRAE de clase A2.

— Treintay dos unidad de 2,5 pulgadas

— Lenovo ThinkServer Qlogic QLE2560 (single-port FC 8G) Host Bus Adapter o Lenovo ThinkServer
Qlogic QLE2562 (dual-port FC 8G) Host Bus Adapter

La siguiente tabla proporciona informacién sobre las especificaciones ASHRAE de clase A2, de clase A3y

de clase A4.

Tabla 1. Especificaciones ASHRAE de clase A2, de clase A3 y de clase A4

ASHRAE clase A2

ASHRAE clase A3

ASHRAE clase A4

Temperatura del aire (en
funcionamiento)

10 °C a 35 °C (50 °F a 95 °F)

5°C a40 °C (41 °F a 104 °F)

5°C a45°C (41 °Fa 113 °F)

Temperatura del aire
(almacenamiento)

-40°C a60°C (-40 °Fa 140
°F) en el paquete de envio
original

-40°C a60 °C (-40 °F a 140
°F) en el paquete de envio
original

-40°C a 60 °C (-40 °F a 140
°F) en el paquete de envio
original

Humedad (en
funcionamiento)

De 8 % a 80 % (no
condensada)

De 8 % a85 % (no
condensada)

De 8 % a90 % (no
condensada)

Humedad
(almacenamiento)

De 8 % a90 % (no
condensada)

De 8 % a90 % (no
condensada)

De 8 % a90 % (no
condensada)

Altitud

0m a3.048 m (0 pies a 10.000 pies) en un entorno despresurizado

Nota: Cuando la altitud sobrepasa los 900 m (2953 pies), la temperatura de bulbo seco
maxima definida para el funcionamiento se convierte en una variable dependiente.

A2: El valor de la temperatura disminuye en 1 °C (33,8 °F) con cada 300 m (984 pies) de

aumento de la altitud.

A3: El valor de la temperatura disminuye en 1 °C (33,8 °F) con cada 175 m (574 pies) de

aumento de la altitud.

A4: El valor de la temperatura disminuye en 1 °C (33,8 °F) con cada 125 m (410 pies) de

aumento de la altitud.

Nota: Si el servidor tiene un mdédulo de memoria de 64 GB y 2400 mhz instalado, asegurese de que la
temperatura ambiente no exceda los 35 °C (95 °F) y que todos los ventiladores del sistema funcionan
correctamente. Si un ventilador del sistema falla, apague el servidor inmediatamente y sustituya el ventilador
del sistema lo mas rapidamente posible, para evitar un error en el sistema o la pérdida de datos. Para
sustituir un ventilador del sistema, consulte “Sustitucion del ventilador del sistema” en la pagina 162.
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Software

En este tema se proporciona informacion sobre los programas de software que puede utilizar para
configurar, utilizar y mantener el servidor.

Para descargar los programas de software, vaya al sitio Web de Soporte de Lenovo, en http://
www.lenovo.com/support y siga las instrucciones que aparecen en la pagina Web.

Programas de utilidad de BIOS y TSM

El firmware de BIOS y TSM (también conocido como BMC) mantiene la actualizacién después del envio del
servidor. Lenovo mantiene paginas en el sitio Web de soporte y proporciona las utilidades de actualizacion
del BIOS y del TSM con instrucciones para la descarga, para de ayudarle a actualizar el firmware del BIOS y
del TSM, si fuese necesario. Para obtener mas informacion, consulte “Actualizacion o recuperacién del
BIOS” en la pagina 61 y “Actualizacién del firmware” en la pagina 66.

Lenovo Partner Pack for Microsoft System Center Configurations
Management

El programa Lenovo Partner Pack for Microsoft System Center Configurations Management (SCCM) le
ayuda a gestionar los componentes del firmware en el servidor ThinkServer. Los componentes del firmware
incluyen TSM, BIOS, Aplicacién Deployment Manager, Paquete de controladores de Windows para
Deployment Manager y paquete de controladores de Linux para Deployment Manager. El programa también
le permite a los usuarios enviar alertas mediante correo electrénico a destinatarios relacionados cuando se
detectan eventos especificos.

Para obtener informacién detallada sobre el uso del programa, consulte el sistema de ayuda del programa.

Lenovo Partner Pack for Microsoft System Center Operations
Management

El programa Lenovo Partner Pack for Microsoft System Center Operations Management detecta
automaticamente los servidores administrados del servidor ThinkServer y proporciona informacion detallada
del sistema sobre los servidores administrados. La informacion del sistema incluye el inventario y el estado
de los componentes, ademas del estado del sensor. El programa también permite a los usuarios realizar
tareas de gestion, como reiniciar o apagar el servidor ThinkServer y acceder a la interfaz del TSM.

Para obtener informacion detallada sobre el uso del programa, consulte el sistema de ayuda del programa.

Lenovo Partner Pack for VMware vCenter

El programa Lenovo Partner Pack for VMware vCenter proporciona informacion detallada del sistema sobre
los servidores administrados del servidor ThinkServer en el entorno virtualizado de VMware. La informacion
del sistema incluye el inventario y el estado de los componentes, tales como microprocesadores, médulos
de memoria, ventiladores, y sensores de temperatura. El programa permite a los usuarios realizar tareas
como iniciar una consola remota y acceder a la interfaz de TSM. El programa también proporciona una
manera facil de configurar el firmware y de enviar alertas de correo electrénico a los destinatarios pertinentes
al detectar sucesos especificos.

Para obtener informacion detallada sobre el uso del programa, consulte el sistema de ayuda del programa.
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Lenovo ThinkServer Deployment Manager

El programa Lenovo ThinkServer Deployment Manager (de ahora en adelante denominado Deployment
Manager) simplifica el proceso de configuracién de RAID, configuracién de valores del BIOS y actualizacion
de firmware. El programa funciona conjuntamente con el disco de instalacién del sistema operativo Windows
o Linux para automatizar el proceso de instalacion del sistema operativo y los controladores de dispositivo
asociados. El programa forma parte del firmware del servidor. Se puede acceder directamente al sistema de
ayuda del programa desde la interfaz del programa.

Deployment Manager tiene las siguientes caracteristicas:

Interfaz con seleccidn de idioma y de facil utilizacion

Sistema de ayuda integrado

Deteccidon automatica de hardware

Tamafio de particion y tipo de sistema de archivos seleccionables

Capacidad de instalar el sistema operativo y los controladores de dispositivo en modalidad desatendida
para ahorrar tiempo

Capacidad de crear un archivo de respuestas reutilizable que puede usar con servidores Lenovo con una
configuracion similar para realizar instalaciones futuras ain mas rapidamente

Contiene la utilidad de configuracion de RAID

Proporciona controladores de dispositivo en funcién del modelo de servidor y de los dispositivos
detectados

Admite la configuracion de valores del BIOS
Admite la actualizacién de firmware y de aplicaciones

Para utilizar Deployment Manager, haga lo siguiente:

1. Inicie el programa mediante uno de los métodos siguientes:

¢ Encienda el servidor. Presione F10 tan pronto como aparezca la pantalla del logotipo. A continuacion,
espere varios segundos. Se abrira la ventana Deployment Manager.

¢ Inicie el programa Setup Utility. Seleccione Boot Manager = Launch TDM. Se abrira la ventana
Deployment Manager.

2. Leay acepte el acuerdo de licencia.

3. Seleccionar el idioma en el que desea visualizar el programa. A continuacién, siga las instrucciones de la
pantalla para utilizar el programa.

Antes de instalar Windows o un sistema operativo Linux utilizando Deployment Manager, se recomienda que
haga lo siguiente:

1. Descargue el archivo de paquete del controlador de dispositivo mas reciente para el servidor. Para
encontrar y descargar el archivo de paquete, vaya a http://www.lenovo.com/drivers y siga las
instrucciones en la pagina Web.

2. Inicie Deployment Manager y haga clic en Platform Update en el panel izquierdo.
3. Seleccione Application y, a continuacion, haga clic en Next.

4. Haga clic en Browse para seleccionar el archivo de paquete correspondiente y, a continuacion, haga
clic en OK. Aparecera la informacion de la version.

5. Haga click en Flash para aplicar el archivo de paquete y para actualizar los controladores de dispositivo
actuales.

Nota: Sidesea instalar un hipervisor VMware con Deployment Manager, no necesita el archivo de paquete
del controlador de dispositivo.
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Para descargar la versién mas reciente de Deployment Manager, vaya a http://www.lenovo.com/drivers y siga
las instrucciones en la pagina Web.

Lenovo ThinkServer Diagnostics

El programa Lenovo ThinkServer Diagnostics le permite diagnosticar los problemas del servidor, realizar
algunas pruebas de diagndstico y recopilar informacion del sistema. Entre los ejemplos de informacion del
sistema se incluyen informacion basica del sistema operativo, informacién de hardware, SEL, registro de
RAID, etc. En funcién del modelo, es posible que el servidor venga con uno de los siguientes ediciones de
programas de diagndstico:

¢ Lenovo ThinkServer Diagnostics Embedded Edition
¢ Lenovo ThinkServer Diagnostics Standalone Edition

Para obtener mas informacion acerca de Lenovo ThinkServer Diagnostics, vaya a http://support.lenovo.com/
us/en/lenovodiagnosticsolutions/downloads. Ubique la seccion Lenovo ThinkServer Diagnostics en la parte
inferior de la pagina Web. A continuacion, haga clic en el enlace deseado para obtener mas informacion.

Lenovo XClarity Energy Manager

Lenovo XClarity Energy Manager (en adelante denominado Energy Manager) es un programa para la
administracion de energia de centros de datos. Monitorea la alimentacion y la temperatura en el nivel de
dispositivo y de grupo. Al monitorear y analizar la informacion de alimentacién y temperatura, Energy
Manager le ayuda a aumentar la eficiencia energética y mejorar la continuidad de la empresa.

Para obtener informacién detallada sobre el uso de Energy Manager, consulte el sistema de ayuda del
programa.

Lenovo XClarity Administrator

Lenovo XClarity Administrator es una solucién centralizada de administracion de recursos que permite que
los administradores desplieguen la infraestructura mas rapidamente y con menos esfuerzo. La solucion se
integra sin problemas con los servidores System x, ThinkServer y NeXtScale, asi como con la plataforma de
infraestructura convergida Flex System.

Lenovo XClarity Administrator proporciona las caracteristicas siguientes:

e Descubrimiento e inventario automatico
¢ Implementacion basica

e Gestion de seguridad

¢ Integracion hacia arriba

¢ Python CLI, transferencia de estado representacional (REST) interfaces de programacién de aplicaciones
(API) y Windows PowerShell

¢ Protocolo Simple de Gestion de Red (SNMP), registro de sistema y reenvio de correos electrénicos
Para obtener mas informacion sobre Lenovo XClarity Administrator, vaya a:

http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/flexsys/information/index.jsp?topic=%2Fcom.lenovo.lxca.doc%?2 Faug_
product_page.html

Herramienta de actualizaciéon de plataforma basada en sistema
operativo de Lenovo ThinkServer

La herramienta de actualizacion de plataforma basada en sistema operativo de Lenovo ThinkServer se utiliza
para actualizar el firmware en el sistema operativo para su servidor.
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Para obtener informacién detallada sobre el uso del programa, consulte el sistema de ayuda del programa.

Lenovo ThinkServer Power Planner

El programa Lenovo ThinkServer Power Planner proporciona informacion sobre el consumo de energia 'y
calculos de corriente eléctrica segun las distintas configuraciones de servidores y otros dispositivos. El
programa también ayuda a planificar el despliegue de servidores y dispositivos de forma eficiente.

Para obtener informacién detallada sobre el uso del programa Lenovo ThinkServer Power Planner, consulte
el sistema de ayuda del programa.

Lenovo ThinkServer System Manager

Lenovo ThinkServer System Manager (TSM) es una solucion de gestidon que proporciona caracteristicas de
gestion integrales y seguras. Estas caracteristicas le permiten gestionar sus servidores de forma remota con
un método uno a uno o uno a muchos.

Un TSM proporciona una consola basada en la web uno a uno. La consola basada en la web se desarrolla en
HTML 5y su estructura es de tal forma que hace que la gestion de plataformas sea intuitiva y eficiente. El
TSM también proporciona una interfaz de linea de mandatos segura para una mejor eficiencia 'y
funcionalidad.

Para obtener informacion detallada sobre el uso del programa Lenovo ThinkServer System Manager,
consulte el sistema de ayuda del programa.

Lenovo ThinkServer System Manager Premium

Lenovo ThinkServer System Manager Premium le proporciona una solucion que le permite recibir todos los
beneficios y las caracteristicas del programa Lenovo ThinkServer System Manager y el programa Lenovo
ThinkServer Energy Manager. También le permite controlar el servidor de forma remota con el teclado, video
y mouse virtual de Lenovo.

Para obtener informacién detallada sobre el uso del programa, consulte el sistema de ayuda del programa.

Lenovo XClarity Essentials OneCLlI

Lenovo XClarity Essentials OneCLI consta de médulos de aplicacion individuales que utilizan una interfaz de
linea de mandatos (CLI) para ayudarle a gestionar los servidores. Con el médulo de aplicacion de inventario,
Lenovo XClarity Essentials OneCLlI le permite obtener informacion del inventario y el sistema para los
servidores ThinkServer.

Para obtener mas informacion acerca de Lenovo XClarity Essentials OneCLl, vaya a:
https://support.lenovo.com/solutions/HT116433?LinkTrack=Solr

Ubicaciones

En este tema se proporciona informacién para ayudarle a ubicar los componentes del servidor.

Etiqueta de tipo, modelo y nimero de serie de la maquina

Si se pone en contacto con Lenovo para obtener ayuda, la informacion de tipo, modelo y nimero de serie de
la maquina permite a los técnicos de soporte identificar el servidor y proporcionar un servicio mas rapido.

La siguiente ilustracion es un ejemplo de la etiqueta de tipo, modelo y nimero de serie de la maquina en el
servidor.
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Nota: En funcién del tipo de modelo, el aspecto del servidor puede ser diferente de esta ilustracion.

Figura 1. Etiqueta de tipo, modelo y numero de serie de la maquina

Vista frontal del servidor

La vista frontal del servidor varia segun el modelo. El aspecto del adaptador puede ser diferente de las
ilustraciones de este tema.
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Vista frontal de modelos de Vista frontal de modelos de Vista frontal de modelos de
servidor con quince bahias de servidor con dieciséis bahias de servidor con treinta y dos bahias
unidad de 3,5 pulgadas unidad de 2,5 pulgadas de unidad de 2,5 pulgadas
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Figura 2. Vista frontal del servidor

Kl LED de estado de unidad 6ptica H Boton de expulsion/cierre de la unidad 6ptica

H Orificio de expulsion manual de la unidad éptica I Bahia de unidad 6ptica 1

H Bahia de unidad éptica 2 A Panel frontal

Bahias de unidad de almacenamiento H Pantallas protectoras metalicas

K LED de estado de unidad éptica

El LED de estado de unidad 6ptica parpadea en verde cuando la unidad 6ptica esta en funcionamiento o en
proceso POST.

H Botén de expulsion/cierre de la unidad optica
Pulse este botdn para expulsar o cerrar la unidad éptica cuando la alimentacién del servidor esta encendida.

H Orificio de expulsion manual de la unidad éptica

Inserte la punta de un clip de papel en el orificio de expulsién manual de la unidad éptica para expulsar la
bandeja del disco cuando botdn de expulsidn/cierre no funcione.

A Bahia de unidad é6ptica 1

El servidor viene con una unidad éptica o una unidad de cintas instalada en la bahia de unidad dptica de
5,25 pulgadas 1.

H Bahia de unidad éptica 2
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La bahia de unidad éptica de 5,25 pulgadas 2 es para una unidad 6ptica secundaria. Algunos modelos
tienen una unidad éptica secundaria instalada. Para obtener mas informacién, consulte “Instalacién o
sustitucion de una unidad éptica” en la pagina 117.

A Panel frontal

Para obtener informacién detallada sobre el control, los conectores y los LED de estado en el panel frontal,
consulte “Panel frontal” en la pagina 20.

Bahias de unidad de almacenamiento

Las bahias de unidad de almacenamiento se utilizan para instalar unidades de almacenamiento internas de
2,5 0 3,5 pulgadas. En funcidn del modelo, el servidor admite una de las siguientes configuraciones de bahia
de unidad de almacenamiento:

¢ Cinco bahias de unidad de 3,5 pulgadas

¢ Quince bahias de unidad de 3,5 pulgadas

¢ QOcho bahias de unidad de 2,5 pulgadas

¢ Dieciséis bahias de unidad de 2,5 pulgadas

¢ Treintay dos bahias de unidad de 2,5 pulgadas

Notas:

¢ Para los modelos de servidor con quince bahias de unidad de 3,5 pulgadas, puede instalar unidades de
2,5 pulgadas y de 3,5 pulgadas en el mismo servidor. Para obtener mas informacién, consulte “Instalacién
de una unidad de 2,5 pulgadas en una bahia de unidad de 3,5 pulgadas” en la pagina 145.

e Asegurese de seguir el orden numérico de la bahia al instalar las unidades de almacenamiento en las
bahias. Para los modelos de servidor con treinta y dos bahias de unidad de 2,5 pulgadas, primero instale
las unidades en el grupo de bahia C0O (admitido por Lenovo ThinkServer RAID 720ix AnyRAID Adapter 0).
Si hay mas unidades disponibles, siga instalandolas en el grupo de bahia C1 (admitido por Lenovo
ThinkServer RAID 720ix AnyRAID Adapter 1).

H Pantallas protectoras metalicas
Las pantallas protectoras metalicas se utilizan para cubrir las bahias de unidad de almacenamiento vacias.
Atencidon: Una bahia de unidad de almacenamiento desocupada sin otra proteccién puede afectar a la

refrigeracion y la integridad EMI del servidor, lo que puede producir un sobrecalentamiento o dafios en los
componentes.

Panel frontal

En la siguiente ilustracion se muestra el control, los conectores y los LED del panel frontal del servidor.

Nota: En funcién del modelo, el aspecto del servidor puede ser diferente de la ilustracion de este tema.
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Figura 3. Panel frontal
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energia

Kl Boton de inicio/apagado con LED de estado de

H Botén de ID del sistema con LED de ID

H LED de actividad de la unidad de almacenamiento

A LED de estado de la red

H LED de estado del sistema

A Conectores USB 2.0 (2)

H Boton de inicio/apagado con LED de estado de energia

Presione el botén de inicio/apagado para encender el servidor cuando termine de configurar el servidor.
Mantenga presionado el botdn de inicio/apagado durante algunos segundos para apagar el servidor si no
puede apagarlo desde el sistema operativo. Consulte Capitulo 4 “Encendido y apagado del servidor” en la
pagina 53. El LED de estado de alimentacidn le ayuda a identificar el estado actual de la energia.

LED de estado de encendido Color Descripcion
Encendido Verde El servidor esta encendido.
Apagado Ninguno El servidor esta apagado.

H Boton de ID del sistema con LED de ID

Cuando presiona el botén de ID del sistema, los LED de ID en la parte frontal y posterior del servidor se
encienden. Como resultado, puede ubicar el servidor entre otros servidores. También puede encender los
LED de ID con un programa de gestidon remota para detectar la presencia del servidor.

LED de ID Color Descripcion

Encendido Azul El servidor se ha identificado.

Apagado Ninguno EI LED de ID no esta en uso o el servidor no esta
identificado.

H LED de actividad de la unidad de almacenamiento
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Nota: El LED de actividad de la unidad de almacenamiento es solo para modelos de servidor con unidades

de almacenamiento de cambio rapido.

LED de actividad de la unidad de Color Descripcion
almacenamiento
Encendido Verde La unidad de almacenamiento estd activa y se estan
transfiriendo datos.
Apagado Ninguno La unidad de almacenamiento no esta en uso.

A LED de estado de lared

El LED de estado de la red indica el estado LAN para los conectores Ethernet en la parte posterior del

servidor.
LED de estado de la red Color Descripcion
Encendido Verde El servidor esta conectado a una LAN.
Apagado Ninguno El servidor esta desconectado de una LAN.
Parpadeante Verde La LAN esta conectada y activa.

H LED de estado del sistema

El LED de estado del sistema le ayuda a identificar si hay errores del sistema.

e Apagado: el servidor esta apagado o esta encendido y funciona normalmente.

¢ Parpadeante: BMC se esta iniciando.

e Ambar: el servidor tiene posibles errores del sistema. Compruebe la informacién en la tabla siguiente para
ver si hay posibles errores del sistema y soluciones correspondientes.

ambar)

Posible error del sistema (LED de estado del sistema:

Solucién

La temperatura del servidor ha alcanzado el umbral no
critico de temperatura.

Compruebe que el BMC no presente errores y revise los
ventiladores del sistema.

El voltaje del servidor alcanzé el umbral no critico de
voltaje.

Sustituya la placa del sistema.

Nota: Esta accidn solo la debe realizar personal de
servicio técnico de Lenovo. Consulte Capitulo 8
“Obtencion de informacién, ayuda y servicio” en la
pagina 187.

Un ventilador se estéd ejecutando en baja velocidad.

Revise los ventiladores del sistema.

La fuente de alimentacion tiene un error grave.

Revise a través de BMC para obtener informacién
detallada.

Un cable de alimentacion se desconecto o se extrajo una
fuente de alimentacion redundante.

1. Asegurese de que las fuentes de alimentacion estén
instaladas correctamente.

2. Asegurese de que los cables de alimentacion estén
bien conectados a las fuentes de alimentacion.

3. Instale una nueva fuente de alimentacién para
sustituir el extraido.

El sistema se sobrecalento.

Compruebe que el BMC no presente errores; luego,
revise los ventiladores del sistema.
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A Conectores USB 2.0 (2)

Se utiliza para conectar dispositivos USB (compatible con USB 1.0, USB 1.1 y USB 2.0) como un teclado, un
mouse, un escaner o una impresora USB. Si tiene mas de seis dispositivos USB, puede adquirir un
concentrador USB, que se utiliza para conectar dispositivos USB adicionales.

Vista posterior del servidor

Nota: Segun el modelo, el aspecto del servidor puede ser levemente diferente a la ilustracion de este tema.

Figura 4. Vista posterior del servidor con dos fuentes de alimentacion redundante de intercambio en caliente

Fuentes de alimentacion de intercambio en caliente (2)

HLEDde ID

H Conector VGA DB-15

I Ranuras de la tarjeta PCle (3)

H Conectores USB 3.0 (4)

A Conector Ethernet RJ-45 (0)

Conector Ethernet RJ-45 2

H Conector Ethernet RJ-45 1

Kl Clave de cubierta del servidor

Conector serie

Ranuras de la tarjeta PCle (4)

H Fuentes de alimentacion de intercambio en caliente

Es posible que el modelo del servidor tenga una o dos fuentes de alimentacion de intercambio en caliente.
Cada fuente de alimentacion de intercambio en caliente tiene un conector de cable de alimentacion en la
parte posterior. Cada fuente de alimentacion tiene tres LED de estado cerca del conector del cable de
alimentacién. Para obtener informacion sobre los LED de estado, consulte “LED de estado de fuente de

alimentacién” en la pagina 32.

A LED de ID

Cuando presiona el botén de ID del sistema, los LED de ID en la parte frontal y posterior del servidor se
encienden. Como resultado, puede ubicar el servidor entre otros servidores. También puede encender los
LED de ID con un programa de gestidon remota para detectar la presencia del servidor.
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LED de ID Color Descripcion

Encendido Azul El servidor se ha identificado.
Apagado Ninguno ElI LED de ID no esta en uso o el servidor no esta
identificado.

H Conector VGA DB-15

Se usa para conectar un dispositivo de video compatible con VGA, como un monitor VGA.

1 I Ranuras de la tarjeta PCle

El servidor cuenta con siete ranuras de la tarjeta PCle en la placa del sistema para que instale las tarjetas
PCle correspondientes. Para obtener informacién sobre las ranuras de la tarjeta PCle, consulte
“Componentes de la placa del sistema” en la pagina 45.

H Conectores USB 3.0

Se utiliza para conectar dispositivos USB (compatible con USB 1.0, USB 1.1, USB 2.0 y USB 3.0) como un
teclado, un mouse, un escaner o una impresora USB. Si tiene mas de seis dispositivos USB, puede adquirir
un concentrador USB, que se utiliza para conectar dispositivos USB adicionales.

A i HA Conectores Ethernet RJ-45

Se usa para conectar un cable Ethernet para una LAN. Cada conector Ethernet cuenta con dos LED de
estado para ayudarle a identificar la conectividad, actividad y velocidad de conexién Ethernet.

El conector Ethernet 0 (Ilamada ) marcada con “MGMT” es para gestion de sistemas de forma
predeterminada. Si desea utilizar las funciones de gestién remota, conecte un cable Ethernet al conector
Ethernet 0. También puede configurar el conector Ethernet 1 para gestion del sistema. Consulte
“Establecimiento de valores de un conector Ethernet para gestion de sistemas” en la pagina 61.

"7

o s
Figura 5. LED de estado de Ethernet
LED de estado de Ethernet Color Estado Descripcion
Izquierda: velocidad de Ambar Encendido La velocidad de conexion es 1000 Mbps.
datos
Verde Encendido La velocidad de conexién es 100 Mbps.
Ninguno Apagado La velocidad de conexion es 10 Mbps.
Hl Derecha: enlace y Verde Encendido El servidor esta conectado a una LAN.
actividad Ninguno Apagado El servidor esta desconectado de una LAN.
Verde Parpadeante La LAN esta conectada y activa.

K1 Clave de cubierta del servidor
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Se utiliza para abrir o bloquear la cubierta del servidor. Guarde la clave en un lugar seguro para evitar que se
pierda.

1 Conector serie

Se usa para conectar un dispositivo que utiliza un conector serie de 9 patillas.

Cerradura de bloqueo del servidor

La cerradura de bloqueo del servidor H evita el acceso no autorizado a la parte interior del servidor. Puede
extraer la llave fija en la parte posterior del servidor y utilizarla para abrir o bloquear la cubierta del servidor.

Nota: Segun el modelo, el aspecto del servidor puede ser levemente diferente a la ilustracion de este tema.

Figura 6. Cerradura de bloqueo del servidor

Componentes del servidor

Para extraer el interior del servidor y ver los componentes del servidor, extraiga la cubierta del servidor.
Consulte “Extraccion de la cubierta del servidor” en la pagina 70.

La configuracion del chasis varia segun el modelo. Las siguientes ilustraciones muestran las tres principales
configuraciones de chasis segun la placa posterior o el médulo admitido.

* Modelos de servidor con una placa posterior de la unidad de intercambio en caliente de 3,5 pulgadas
¢ Modelos de servidor con una placa posterior de la unidad de intercambio en caliente de 2,5 pulgadas
¢ Modelos de servidor con un mdédulo de la unidad de cambio rapido de 3,5 pulgadas

Nota: En funcién del modelo, el aspecto del servidor puede ser diferente de las ilustraciones de este tema.

En la siguiente ilustracidn se muestran los componentes de los modelos de servidor con una placa posterior
de la unidad de disco duro de 3,5 pulgadas.
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Figura 7. Los componentes de los modelos de servidor con una placa posterior de la unidad de intercambio en caliente
de 3,5 pulgadas

Ducto de aire del adaptador AnyRAID (disponible | A Adaptador AnyRAID (disponible en algunos modelos)
en algunos modelos)

H Bandejas del adaptador AnyRAID A ThinkServer RAID Super Capacitor Modules (disponible en
algunos modelos)

H Placa posterior de la unidad de intercambio en I Ventiladores del sistema

caliente de 3,5 pulgadas

Soporte de la tarjeta PCle H CPU1 DIMM (varia segun modelo)

K1 CPU2 DIMM (varia segun modelo) i Disipadores de calor (varia segun modelo)

Conmutador de intrusion (disponible en algunos Bateria plana

modelos)

CPU1 DIMM (varia seguin modelo) Soporte de la tarjeta PCle

FH Escudo de refrigeracion

En la siguiente ilustracidén se muestran los componentes de los modelos de servidor con una placa posterior
de la unidad de disco duro de 2,5 pulgadas.
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Figura 8. Los componentes de los modelos de servidor con una placa posterior de la unidad de intercambio en caliente

de 2,5 pulgadas

Adaptador AnyRAID (disponible en algunos
modelos)

Hl Bandejas del adaptador AnyRAID

H Placa posterior de la unidad de intercambio en
caliente de 2,5 pulgadas

A Ventiladores del sistema

H Soporte de la tarjeta PCle

A CPU1 DIMM (varia segun modelo)

CPU2 DIMM (varia seguin modelo)

H Disipadores de calor (varia segun modelo)

E Conmutador de intrusion (disponible en algunos
modelos)

Bateria plana

1 CPU1 DIMM (varia segun modelo)

¥ Soporte de la tarjeta PCle

Escudo de refrigeracion

En la siguiente ilustracidn se muestran los componentes de los modelos de servidor con un médulo de la

unidad de cambio rapido.
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Figura 9. Componentes de modelos de servidor con un mddulo de la unidad de cambio rapido

Modulo de la unidad de cambio rapido H Ventiladores del sistema

H Soporte de la tarjeta PCle I CPU1 DIMM (varia segun modelo)

H CPU2 DIMM (varia segun modelo) A Disipadores de calor (varia segun modelo)
Conmutador de intrusién (disponible en algunos | H Bateria plana

modelos)

K CPU1 DIMM (varia segun modelo) 1 Soporte de la tarjeta PCle

Escudo de refrigeracion

CRU, identificacion

Las CRU son piezas que pueden ser actualizadas o sustituidas por el cliente. Si una CRU esta determinada
como defectuosa durante el periodo de garantia, el cliente recibira una CRU de reemplazo. Los clientes son
responsables de instalar las CRU de autoservicio para este producto. Los clientes también pueden instalar
CRU de servicio opcional, lo que puede requerir algunos conocimientos o herramientas técnicas o bien, que
un electricista instale la CRU de servicio opcional segun los términos del servicio de garantia aplicable para
Su pais o region.

Los componentes no correspondientes a CRU solo pueden ser sustituidos por técnicos de servicio
especializados.

En la tabla siguiente se muestran las FRU principales del servidor y la informacién de identificacién del CRU.
Para obtener una lista completa de la informacién de FRU, como nimeros de pieza de FRU y modelos
compatibles del servidor, vaya a:

http://www.lenovo.com/serviceparts-lookup

Notas:

¢ Antes de arreglar un producto de Lenovo, asegurese de leer y comprender “Lea esto primero: informacion
de seguridad” en la pagina v.
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e Utilice solo piezas proporcionadas por Lenovo.

* Disponible en algunos modelos

Descripcion CRU de autoservicio CRU de servicio opcional
Adaptador AnyRAID* No Si
Ducto de aire del adaptador AnyRAID* Si No
Bateria plana Si No
Escudo de refrigeracion Si No
Unidad de almacenamiento de cambio rapido* Si No
Modulo de cambio rapido de unidad* No Si
Modulo de flexion* Si No
Marco biselado frontal Si No
Puerta frontal* Si No
Placa del panel frontal Si No
Disipador de calor Si No
Unidad de almacenamiento de intercambio en .

caliente” S No
Placa posterior de intercambio de unidad en .
caliente” No Si
Fuente de alimentacion de intercambio en .

caliente S No
Unidad de cintas interna* Si No
Conmutador de intrusiéon* No Si
Modulo de memoria Si No
Microprocesador No Si
Unidad optica* Si No
Tarjeta PCle* Si No
Unidad de estado sdlido PCle* Si No
Placa de la interfaz de alimentacion No No
Tarjeta Secure Digital (SD)* Si No
Médulo SD* No Si
Unidad 6ptica delgada* Si No
Placa del sistema No No
Ventilador del sistema Si No
ThinkServer RAID 110i upgrade key* No Si
ThinkServer RAID 510i upgrade key* No Si
ThinkServer RAID 520i upgrade key* No Si
Lenovo ThinkServer RAID 720i Modular Flash* No Si
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Descripcion CRU de autoservicio CRU de servicio opcional
Lenovo ThinkServer RAID 720i Modular DRAM No Si

Upgrade*

ThinkServer RAID Super Capacitor Module* No Si

Modulo ThinkServer System Manager Premium* Si No
ThinkServer Trusted Platform Module* Si No

LED de la unidad de intercambio en caliente

Este tema se aplica solo a modelos de servidor que disponen de unidades de almacenamiento internas de
intercambio en caliente.

Cada unidad de almacenamiento de intercambio en caliente tiene dos LED en la parte frontal.

HHA
<1
Figura 10. LED de la unidad de intercambio en caliente
LED de actividad H LED de estado Descripcion

Apagado Apagado La unidad ha presentado fallas o no esta presente.
Encendido, verde Apagado La unidad esta presente pero no esta en uso.
Verde parpadeante Apagado La unidad esta activa y se estan transfiriendo datos.
Encendido, verde Parpadeo rapido El controlador RAID estd identificando la unidad.

(aproximadamente

cuatro destellos por

segundo), ambar
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H LED de actividad

HILED de estado

Descripcidn

Encendido, verde

Encendido, ambar

Una de las situaciones siguientes:
¢ Launidad ha fallado. Sustituya la unidad.

¢ El estado de la unidad es Unconfigured Bad. Sustituya la
unidad.

Nota: Siuna unidad en una matriz RAID se elimina y después se
reinstala mientras el servidor esta encendido, el estado de la
unidad se identificara como Unconfigured Bad. En este caso,
no sustituya la unidad. Puede cambiar el estado de la unidad a
Unconfigured Good unconfigured utilizando ThinkServer
MegaRAID SAS Software.

e El estado de la unidad es Offline. Puede cambiar el estado de la
unidad a Online unconfigured utilizando ThinkServer MegaRAID
SAS Software.

Para obtener informacion detallada sobre el uso de ThinkServer
MegaRAID SAS Software, consulte la ThinkServer MegaRAID SAS
Software User Guide (Guia del usuario de ThinkServer MegaRAID
SAS Software). También puede obtener toda la documentacién
mas reciente sobre el servidor desde el sitio Web de Lenovo en:
http://www.lenovo.com/UserManuals

Verde parpadeante

Parpadeo lento
(aproximadamente un
destello por segundo),
ambar

La unidad se esta reconstruyendo.

LED de estado del ventilador del sistema

El servidor tiene cuatro ventiladores del sistema y cada uno de ellos tiene un LED de estado correspondiente
en el chasis. Extraiga la cubierta del servidor para ver los LED de estado del ventilador del sistema.

Nota: Segun el modelo, el aspecto del servidor puede ser levemente diferente a la ilustracién de este tema.
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Figura 11. LED de estado del ventilador del sistema

LED estado del ventilador del Color Descripcion
sistema
Apagado Ninguno El ventilador del sistema
correspondiente esta funcionando
normalmente.
Encendido Ambar El ventilador del sistema

correspondiente se estéa ejecutando
en baja velocidad o se ha extraido.
Compruebe el BMC para ver si hay
errores y ejecutar los programas de
diagndstico. Consulte “Lenovo
ThinkServer Diagnostics” en la
pagina 16.

LED de estado de fuente de alimentacion

Cada fuente de alimentacion de intercambio en caliente tiene tres LED de estado.

Figura 12. LED de estado de fuente de alimentacion

LED

Estado

Descripcion

Accion

de entrada

Kl LED de estado Apagado

La fuente de alimentacion se
desconecta de la fuente de
alimentacion de CA.

No es necesaria ninguna

accion.
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LED Estado Descripcion Accion
Encendido, verde La fuente de alimentacion esta No es necesaria ninguna
conectada a la fuente de accion.
alimentacion de CA.
H LED de estado Apagado El servidor estéa apagado o la Sustituya la fuente de
de salida fuente de alimentacion no alimentacion. Consulte
funciona normalmente. “Instalacion o sustitucion de
una fuente de alimentacién
redundante de intercambio en
caliente” en la pagina 142.
Parpadeante, verde La fuente de alimentacién esta No es necesaria ninguna
(aproximadamente un en modalidad activa de accion.
destello cada dos redundancia en frio.
segundos)
Parpadeante, verde La fuente de alimentacién esta No es necesaria ninguna
(aproximadamente dos en modalidad de suspensiéon de | accion.
destellos por cada redundancia en frio.
segundo)
Encendido, verde El servidor esta encendido y la No es necesaria ninguna
fuente de alimentacion funciona | accién.
normalmente.
H LED de error Apagado La fuente de alimentacién No es necesaria ninguna
funciona normalmente. accion.
Encendido, ambar La fuente de alimentacion Sustituya la fuente de
presenta fallas. alimentacion. Consulte
“Instalacion o sustitucion de
una fuente de alimentacién
redundante de intercambio en
caliente” en la pagina 142.
Adaptador RAID

El servidor admite los siguientes adaptadores RAID (el tipo admitido varia segun el modelo de servidor):

¢ |enovo ThinkServer RAID 110i AnyRAID Adapter (también denominado tarjeta de paso)
¢ Lenovo ThinkServer RAID 510i AnyRAID Adapter
¢ Lenovo ThinkServer RAID 720i AnyRAID Adapter
¢ Lenovo ThinkServer RAID 720ix AnyRAID Adapter
¢ Lenovo ThinkServer RAID 520i PCle RAID Adapter
¢ | enovo ThinkServer RAID 720i PCle RAID Adapter

Puede adquirir un adaptador RAID admitido de Lenovo e instalarlo en el servidor para proporcionar la
funcién RAID de software/hardware SATA/SAS. Para ver una lista de las opciones de ThinkServer, vaya a:
http://lenovoquickpick.com/usa/home/thinkserver/rack-and-tower-server

Nota: El kit de opciones esta disefiado para distintos tipos de servidores y es posible que contenga cables
adicionales, que no son obligatorios para su servidor.

La siguiente informacion le ayuda a ubicar los conectores en los adaptadores RAID. En funcién de la
configuracion, el aspecto del adaptador RAID instalado en el servidor puede ser levemente diferente de las
ilustraciones de este tema.
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Lenovo ThinkServer RAID 110i AnyRAID Adapter

Lenovo ThinkServer RAID 110i AnyRAID Adapter proporciona la funcién RAID de software de SATA. En la
ilustracién siguiente se muestran los conectores del adaptador.

Figura 13. Lenovo ThinkServer RAID 110i AnyRAID Adapter

K Conector SATA 0-3

Se utiliza para conectar el conector SATA 0 (puertos 0-3) en la placa del sistema. Consulte “Componentes
de la placa del sistema” en la pagina 45.

H Conector SATA 4-7

Se utiliza para conectar el conector SATA 1 (puertos 4-7) en la placa del sistema. Consulte “Componentes
de la placa del sistema” en la pagina 45.

Lenovo ThinkServer RAID 510i AnyRAID Adapter

Lenovo ThinkServer RAID 510i AnyRAID Adapter proporciona funciones RAID de hardware SATA/SAS
avanzadas. En la ilustracion siguiente se muestran los conectores del adaptador.

Figura 14. Lenovo ThinkServer RAID 510i AnyRAID Adapter
H Conector PCI-E 0

H Conector PCI-E 1

Se utiliza para conectar los conectores AnyRAID 1y 2 en la placa del sistema. Consulte “Componentes de la
placa del sistema” en la pagina 45.
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H Conector de la clave de actualizacion de RAID
Se utiliza para conectar una ThinkServer RAID 510i upgrade key.
Lenovo ThinkServer RAID 720i AnyRAID Adapter

Lenovo ThinkServer RAID 720i AnyRAID Adapter proporciona funciones RAID de hardware SATA/SAS
avanzadas. En la ilustracién siguiente se muestran los conectores del adaptador.

Figura 15. Lenovo ThinkServer RAID 720i AnyRAID Adapter

K Conector del ThinkServer RAID Super Capacitor Module (disponible en algunos modelos)

Se utiliza para conectarse al ThinkServer RAID Super Capacitor Module. Consulte “Componentes del
servidor” en la pagina 25.

H Conector PCI-E 0

H Conector PCI-E 1

Se utiliza para conectar los conectores AnyRAID 1y 2 en la placa del sistema. Consulte “Componentes de la
placa del sistema” en la pagina 45.

Lenovo ThinkServer RAID 720ix AnyRAID Adapter
Lenovo ThinkServer RAID 720ix AnyRAID Adapter proporciona funciones RAID de hardware SATA/SAS

avanzadas. El adaptador se utiliza en modelos de servidor que admiten una de las siguientes unidades
internas:

¢ Unidades de almacenamiento M.2
¢ Unidad de cintas interna

En la ilustracion siguiente se muestran los conectores del adaptador.
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Figura 16. Lenovo ThinkServer RAID 720ix AnyRAID Adapter

Conector SATA

Se utiliza para conectar el cable de senal desde mddulo de almacenamiento M.2 o la unidad de cintas
internas.

H Conector del ThinkServer RAID Super Capacitor Module

Se utiliza para conectarse al ThinkServer RAID Super Capacitor Module. Consulte “Componentes del
servidor” en la pagina 25.

H Conector PCI-E 0

A Conector PCI-E 1

Se utiliza para conectarse a los conectores AnyRAID 1y 2 en la placa del sistema o el conector PCle en una
tarjeta de interposiciéon PCle instalada en la ranura de tarjeta PCle 3. Consulte “Componentes de la placa del
sistema” en la pagina 45.

Lenovo ThinkServer RAID 520i PCle RAID Adapter

Lenovo ThinkServer RAID 520i PCle RAID Adapter proporciona funciones RAID de hardware SATA/SAS
avanzadas. En la ilustracion siguiente se muestran los conectores del adaptador.

—

1 J2]
L] !

e

Figura 17. Lenovo ThinkServer RAID 520i PCle RAID Adapter

Conector mini SAS 0
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H Conector mini SAS 1

Se utiliza para conectarse a los conectores mini SAS 1y 2 en la placa posterior con conectores mini SAS.
Consulte “Placa posterior para hasta cinco unidades de 3,5 pulgadas de intercambio en caliente” en la
pagina 39 y “Placa posterior para hasta ocho unidades de 2,5 pulgadas de intercambio en caliente” en la
pagina 41.

H Conector J3

Se utiliza para conectar una llave de actualizacion ThinkServer RAID 520i.

Lenovo ThinkServer RAID 720i PCle RAID Adapter

El Lenovo ThinkServer RAID 720i PCle RAID Adapter proporciona funciones RAID de hardware SATA/SAS
avanzadas. En la ilustracion siguiente se muestran los conectores del adaptador.
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Figura 18. Lenovo ThinkServer RAID 720i PCle RAID Adapter
H Conector mini SAS 0

H Conector mini SAS 1

Se utiliza para conectarse a los conectores mini SAS 1y 2 en la placa posterior con conectores mini SAS.
Consulte “Placa posterior para hasta cinco unidades de 3,5 pulgadas de intercambio en caliente” en la
pagina 39 y “Placa posterior para hasta ocho unidades de 2,5 pulgadas de intercambio en caliente” en la
pagina 41.

H Conector de médulo flash Thunderbolt

Se utiliza para conectar un moédulo de memoria Thunderbolt (de ahora en adelante llamado TMM).

Tarjeta de interposicion PCle

La tarjeta de interposicion PCle se utiliza en modelos de servidor que admiten hasta treinta y dos unidades
de intercambio en caliente de 2,5 pulgadas. También puede adquirir una tarjeta de interposicion PCle
admitida de Lenovo e instalarla en el servidor. Para ver una lista de las opciones de ThinkServer, vaya a:
http://lenovoquickpick.com/usa/home/thinkserver/rack-and-tower-server

Nota: El kit de opciones esta disefiado para distintos tipos de servidores y es posible que contenga cables
adicionales, que no son obligatorios para su servidor.

En la ilustracién siguiente se muestran los conectores de la tarjeta de interposicion PCle.
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Figura 19. Tarjeta de interposicion PCle

Conector PCle

Se utiliza para conectarse a los conectores PCI-E 0 y PCI-E 1 en el Lenovo ThinkServer RAID 720ix AnyRAID
Adapter.

H Conector 12C

Se utiliza para conectar el conector 12C a la placa del sistema.

Placa posterior de la unidad de intercambio en caliente

El servidor viene con una de las siguientes configuraciones de bahia de unidad y de placa posterior:
e Cinco bahias de unidad de 3,5 pulgadas con una placa posterior

e Quince bahias de unidad de 3,5 pulgadas con una placa posterior

¢ (Ocho bahias de unidad de 2,5 pulgadas con una placa posterior

¢ Dieciséis bahias de unidad de 2,5 pulgadas con dos placas posteriores

e Treintay dos bahias de unidad de 2,5 pulgadas con cuatro placas posteriores

En la siguiente ilustracién se muestra la ubicacién de la placa posterior de la unidad de intercambio en
caliente. Para acceder a la placa posterior, abra la cubierta del servidor y extraiga el adaptador AnyRAID.
Consulte “Extraccion de la cubierta del servidor” en la pagina 70 y “Sustitucidon del adaptador AnyRAID” en
la pagina 154.

Notas:

e En funcién del modelo, el aspecto del servidor puede ser diferente de la siguiente ilustracion.

¢ | asiguiente ilustracion se basa en modelos de servidor que tienen quince bahias de unidad de 3,5
pulgadas con una placa posterior F.
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Figura 20. Ubicacion de la placa posterior

Placa posterior para hasta cinco unidades de 3,5 pulgadas de intercambio en
caliente

En las siguientes ilustraciones se muestran los conectores de la placa posterior para hasta cinco unidades
de 3,5 pulgadas intercambiables en caliente.
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Figura 21. Vista frontal
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Figura 22. Vista posterior

1 - A Ranura 0 - ranura 4

Se utiliza para conectar unidades de intercambio en caliente de 3,5 pulgadas.

H Conector de alimentacion de 8 patillas

Se usa para conectar un cable de alimentacidn y proporcionar energia a la placa posterior.

A Conectores mini SAS

Se utiliza para conectarse a los conectores mini SAS en un adaptador de RAID PCle. También puede utilizar
un cable de sefial de SATA a mini SAS para conectar la placa posterior a los conectores SATA en la placa del
sistema.

Placa posterior para hasta 15 unidades de 3,5 pulgadas de intercambio en caliente

En las siguientes ilustraciones se muestran los conectores de la placa posterior para hasta 15 unidades de
3,5 pulgadas intercambiables en caliente.
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Figura 23. Vista frontal
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Figura 24. Vista posterior

1 - I Ranura 0 - ranura 14

Se utiliza para conectar unidades de intercambio en caliente de 3,5 pulgadas.

A Conector de alimentacion de 8 patillas

Se usa para conectar un cable de alimentacién y proporcionar energia a la placa posterior.
I Ranuras del adaptador AnyRAID

Se utiliza para conectarse a un adaptador AnyRAID.

Placa posterior para hasta ocho unidades de 2,5 pulgadas de intercambio en caliente

El servidor admite dos tipos de placas posteriores, con un maximo de ocho unidades de 2,5 pulgadas de
intercambio en caliente:

* Placa posterior con una ranura de adaptador AnyRAID en la parte posterior
¢ Placa posterior con conectores mini SAS en la parte posterior

Placa posterior con una ranura de adaptador AnyRAID en la parte posterior

Las siguientes ilustraciones muestran los conectores de la placa posterior con una ranura de adaptador
AnyRAID en la parte posterior.
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Figura 25. Vista frontal
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Figura 26. Vista posterior
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Se utiliza para conectar unidades de intercambio en caliente de 2,5 pulgadas.

H Conector de alimentacion de 10 patillas

Se usa para conectar un cable de alimentacién y proporcionar energia a la placa posterior.

K Ranura del adaptador AnyRAID
Se utiliza para conectarse a un adaptador AnyRAID.
Placa posterior con conectores mini SAS en la parte posterior

Las siguientes ilustraciones muestran los conectores de la placa posterior con conectores mini SAS en la
parte posterior.
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Figura 27. Vista frontal
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Figura 28. Vista posterior
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Se utiliza para conectar unidades de intercambio en caliente de 2,5 pulgadas.
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K Conector de alimentacion de 10 patillas

Se usa para conectar un cable de alimentacidn y proporcionar energia a la placa posterior.

a Conectores mini SAS

Se utiliza para conectarse a los conectores mini SAS en un adaptador de RAID PCle. También puede utilizar
un cable de sefial de SATA a mini SAS para conectar la placa posterior a los conectores SATA en la placa del
sistema.

Conexion de cables
Este tema proporciona instrucciones sobre cémo conectar los cables:

e “Conexion de mini SAS al cable de senal PCle desde la placa del sistema al adaptador AnyRAID” en la
pagina 43.

e “Conexion de los cables de sefal 12C a 12C y mini-SAS a PCle para modelos de servidor que admiten
hasta treinta y dos unidades de 2,5 pulgadas” en la pagina 43.

e “Conexion del cable de sefial SATA desde la placa del sistema a Lenovo ThinkServer RAID 110i AnyRAID
Adapter” en la pagina 44.

e “Conexion del médulo de unidad de cambio rapido a la placa del sistema” en la pagina 44.

Conexion de mini SAS al cable de senal PCle desde la placa del sistema al adaptador
AnyRAID

Este tema se aplica solamente a los modelos de servidor que admiten uno de los siguientes adaptadores
AnyRAID:

¢ Lenovo ThinkServer RAID 510i AnyRAID Adapter
e Lenovo ThinkServer RAID 720i AnyRAID Adapter
¢ Lenovo ThinkServer RAID 720ix AnyRAID Adapter

Para conectar el mini SAS al cable de senal PCle (de ahora en adelante denominado cable Y) de la placa del
sistema al adaptador AnyRAID, haga lo siguiente:

1. Utilice solo un cable Y. Conecte los conectores de entrada dual en un extremo del cable Y al conector
PCI-E 0y al conector PCI-E 1 del adaptador AnyRAID.

2. Conecte el conector unico en el otro extremo del cable Y al conector AnyRAID 1-2 de la placa del
sistema.

Para ubicar los conectores, consulte los temas relacionados en “Ubicaciones” en la pagina 17.

Conexion de los cables de senal 12C a 12C y mini-SAS a PCle para modelos de
servidor que admiten hasta treinta y dos unidades de 2,5 pulgadas

Se debe instalar dos Lenovo ThinkServer RAID 720ix AnyRAID Adapter en los modelos de servidor que
admiten hasta treinta y dos unidades de 2,5 pulgadas. El Lenovo ThinkServer RAID 720ix AnyRAID Adapter
superior es el adaptador 0y el inferior es el adaptador 1.

Para conectar el cable de sefial 12C a 12C y dos cables mini-SAS a PCle (de ahora en adelante denominado
cable Y), haga lo siguiente:

1. Prepare el cable de sefal 12C a 12C y dos cables Y.

2. Conecte un cable Y de la placa del sistema al adaptador 1. Consulte “Conexiéon de mini SAS al cable de
sefal PCle desde la placa del sistema al adaptador AnyRAID” en la pagina 43.

3. Instale la tarjeta de interposicion PCIE en la ranura de la tarjeta 3 en la placa del sistema.
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Figura 29. Instalacion de la tarjeta de interposicion PCIE

. Conecte los conectores de entrada dual en un extremo del segundo cable Y al conector PCI-EQ y al

conector PCI-E 1 del adaptador 0.

Conecte el conector Unico en el otro extremo del segundo cable Y al conector PCIE en la tarjeta de
interposicion PCIE.

Utilice el cable de sefal I12C a 12C para conectar los conectores 12C en la tarjeta de interposicion PCIE y
la placa del sistema. Asegurese de que el conector 12C que tiene un triangulo en un extremo del cable
esté conectado al conector 12C en la placa del sistema. El tridngulo debe estar en la parte frontal del
servidor.

Para ubicar los conectores, consulte los temas relacionados en “Ubicaciones” en la pagina 17.

Conexion del cable de senal SATA desde la placa del sistema a Lenovo ThinkServer
RAID 110i AnyRAID Adapter

Este tema se aplica solo a los modelos de servidor que tienen Lenovo ThinkServer RAID 110i AnyRAID
Adapter instalado.

Para conectar el cable de sefial SATA desde la placa del sistema a Lenovo ThinkServer RAID 110i AnyRAID
Adapter, haga lo siguiente:

1.

Utilice un cable de sefial SATA. Conecte un extremo del cable de sefial SATA al conector SATA 0-3 vy al
conector SATA 4-7 en Lenovo ThinkServer RAID 110i AnyRAID Adapter.

. Conecte el otro extremo del cable de sefial SATA al conector SATA 0 y al conector SATA 1 de la placa

del sistema.

Para ubicar los conectores, consulte los temas relacionados en “Ubicaciones” en la pagina 17.

Conexion del médulo de unidad de cambio rapido a la placa del sistema

Este tema se aplica solamente a modelos de servidor que vienen con un modulo de unidad de cambio
rapido.

Para conectar el médulo de unidad de cambio rapido a la placa del sistema, haga lo siguiente:

1.

Conecte el cable de sefial del médulo de unidad de cambio rapido al conector SATA 0y al conector
SATA 1 de la placa del sistema.
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2. Conecte el cable de alimentacion del médulo de unidad de cambio rapido al conector de alimentacion

de la placa posterior 1 de la placa del sistema.

Para ubicar los conectores en la placa del sistema, consulte “Componentes de la placa del sistema” en la

pagina 45.

Componentes de la placa del sistema

La siguiente ilustracion muestra las ubicaciones de los componentes de la placa del sistema.
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Figura 30. Componentes de la placa del sistema
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Conector de alimentacién del médulo de
almacenamiento M.2

H Bateria plana

H Conector de la sefial de la placa del sistema

A Conector de alimentacion de la unidad éptica

H Conector de alimentacion de la placa del sistema 1

A Conector de alimentacion de la placa posterior 2

Conector de alimentacién de la placa posterior 1

H Conector del ventilador del sistema

Kl Ranuras de memoria para el microprocesador 1 (4)

Socket del microprocesador 1

Ranuras de memoria para el microprocesador 1 (4)

¥ Conector de alimentacion de la placa del sistema 2

Conector de médulo SD

Conector SATA 0 (puertos 0-3)

FH Conector SATA 1 (puertos 4-7)

A Conector del panel frontal

Conector de sefial de la unidad éptica 2

Conector de la clave de actualizacion de RAID

Conector de sefial de la unidad éptica 1

Hi Conector TPM

A Conector de TSM Premium

P Conector 12C a 12C
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FEl Ranura de la tarjeta PCle 1 para el microprocesador 1 | M Ranura de la tarjeta PCle 2 para el microprocesador 1

FH Ranura de la tarjeta PCle 3 para el microprocesador 1 | A Conector AnyRAID 1-2

Conector del conmutador de intrusion I Ranuras de memoria para el microprocesador 2 (4)
A Socket del microprocesador 2 H1l Ranuras de memoria para el microprocesador 2 (4)

B Ranura de la tarjeta PCle 4 para el microprocesador 2 | A Ranura de la tarjeta PCle 5 para el microprocesador 2

EEl Ranura de la tarjeta PCle 6 para el microprocesador 2 | [l Ranura de la tarjeta PCle 7 para el microprocesador 2

K Conector de alimentacion del médulo de almacenamiento M.2

Se utiliza para conectar el cable de alimentacion al médulo de almacenamiento M.2 si el servidor tiene uno
instalado.

H Bateria plana

Su servidor tiene un tipo de memoria especial que mantiene la fecha, la hora y la informacién de
configuracion de los dispositivos incorporados. La bateria plana mantiene la informacién activa cuando se
apaga el servidor.

H Conector de la senal de la placa del sistema

Se utiliza para conectar el cable de sefal de la placa de la interfaz de alimentacion.

A Conector de alimentacion de la unidad dptica

Se utiliza para conectar el cable de alimentacién de la unidad 6ptica.
H Conector de alimentacion de la placa del sistema 1

Conector de alimentacion de la placa del sistema 2

Se utiliza para conectar los cables de alimentacién de la placa de la interfaz de alimentacion para
proporcionar alimentacion principal al servidor.

A Conector de alimentacion de la placa posterior 2

Conector de alimentacion de la placa posterior 1

Se utiliza para conectar el cable de alimentacion de las placas posteriores.

H Conector del ventilador del sistema

Se utiliza para conectar el cable de los ventiladores del sistema y los LED de estado del ventilador del
sistema.

a A Hl Ranuras de memoria

La placa del sistema del servidor proporciona 16 ranuras de memoria para admitir hasta 16 médulos de
memoria. Para obtener mas informacion, consulte “Reglas de instalacién del médulo de memoria” en la
pagina 81.

Socket del microprocesador 1

1 Socket del microprocesador 2
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Si el servidor tiene dos microprocesadores, cada uno de los microprocesadores se fija al socket del
microprocesador en la placa del sistema y se instala un disipador de calor sobre el microprocesador para
proporcionar refrigeracion. Si el servidor tiene solo un microprocesador, el socket para el microprocesador 2
se protege con una cubierta de socket de microprocesador.

El Conector de médulo SD

Se utiliza para conectar el cable de senal del médulo SD si el servidor tiene una instalada.
I Conector SATA 0 (puertos 0-3)

EH Conector SATA 1 (puertos 4-7)

Se utiliza para conectar el cable de sefal SATA desde la placa del sistema al Lenovo ThinkServer RAID 110i
AnyRAID Adapter.

A Conector del panel frontal

Se utiliza para conectar el cable del panel frontal.

Conector de senal de la unidad 6ptica 2

Se utiliza para conectar el cable de senal de la segunda unidad éptica si el servidor tiene dos unidades
Opticas instaladas.

H Conector de la clave de actualizacion de RAID

Se utiliza para instalar una clave de actualizacion de RAID.

iK1 Conector de senal de la unidad 6ptica 1

Se utiliza para conectar el cable de sefal a la unidad éptica.

H1 Conector TPM

Se usa para conectar un moédulo ThinkServer Trusted Platform Module (TPM), el cual es un chip de
seguridad, a fin de mejorar la seguridad del servidor. Consulte “Instalacion o extracciéon de ThinkServer
Trusted Platform Module” en la pagina 108.

Conector de TSM Premium
Se utiliza para conectar una opcién de servidor llamado médulo ThinkServer System Manager Premium

(TSM Premium), que habilita las funciones de gestion remota avanzadas en su servidor. Consulte
“Instalacion o extraccién del médulo ThinkServer System Manager Premium” en la pagina 105.

A Conector 12C a 12C

Se utiliza para conectar al conector I2C en la tarjeta de interposicién PCIE.

F 3 B EA B F Ranuras de la tarjeta PCle

El servidor cuenta con siete ranuras de la tarjeta PCle en la placa del sistema para que instale las tarjetas
PCle, que incluyen un adaptador Converged Network Adapter (CNA).
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Ranura Ancho de enlace fisico Ancho de enlace Longitud y altura de
negociable tarjeta que se admite

EH Ranura de la tarjeta x16 x16, x8, x4, x2, x1 Tarjeta de longitud
PCle 1 parael completa, altura completa
microprocesador 1 y doble ancho
A Ranura de la tarjeta x16 x8, x4, x2, x1 Tarjeta de longitud
PCle 2 para el completa, altura completa
microprocesador 1
FH Ranura de la tarjeta x16 x8, x4, x2, x1 Tarjeta de longitud
PCle 3 para el completa, altura completa
microprocesador 1
Ranura de la tarjeta x16 x8, x4, x2, x1 Tarjeta de longitud
PCle 4 parael completa, altura completa
microprocesador 2
EH Ranura de la tarjeta x16 x16, x8, x4, x2, x1 Tarjeta de longitud
PCle 5 para el completa, altura completa
microprocesador 2
EH Ranura de la tarjeta x16 x8, x4, x2, x1 Tarjeta de longitud
PCle 6 para el completa, altura completa
microprocesador 2
E Ranura de la tarjeta x16 x8, x4, x2, x1 Tarjeta de longitud
PCle 7 para el completa, altura completa
microprocesador 2

Nota: Siun ThinkServer Host Bus Adapter (HBA) esta disponible, consulte la guia del usuario para obtener
informacion detallada. La guia del usuario esta disponible para su descarga en:
http://www.lenovo.com/UserManuals

A Conector AnyRAID 1-2

Se utiliza para conectar el cable de sefal desde la placa del sistema a cualquier adaptador AnyRAID.

Conector del conmutador de intrusion

Se utiliza para conectar el cable del conmutador de intrusion.

Puentes de la placa del sistema

Un puente es un conductor de corta longitud que se usa para instalar o ajustar placas de circuitos impresos,
como la placa de sistema de una computadora. Un puente generalmente esta revestido con un bloque de
plastico no conductor para uso conveniente y evitar cualquier dafo posible a un circuito energizado. Las
patillas de puente dispuestas en grupos en la placa del sistema se denominan bloques de puentes. Cuando
dos o mas patillas de puente estan cubiertos con un tapdn de puente, se realiza una conexion eléctrica entre
ellas. Como resultado, el equipo recibe la instruccion de activar ciertos valores segun corresponda.

La siguiente ilustracion muestra un puente en la posicién de configuracién predeterminada (patilla 1 y patilla
2). La posicion de valores predeterminados es la posicion correcta para el funcionamiento normal.

48 ThinkServer TD350 Guia del usuario y Manual de mantenimiento de hardware


http://www.lenovo.com/UserManuals

Figura 31. Configuracion de puente predeterminada

En la siguiente ilustracidén se muestra el estado de los puentes y la placa del sistema del servidor.
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Figura 32. Puentes de la placa del sistema
Tabla 2. Puentes de la placa del sistema
H Puente de borrado de contrasefa H Puente de valores predeterminados
del BIOS

H Puente de recuperacion de BIOS
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Atencidn: Para establecer los puentes, extraiga la cubierta del servidor y el escudo de refrigeracion para
obtener acceso a la placa del sistema. No abra el servidor ni intente repararlo antes de leer y comprender
“Lea esto primero: informacién de seguridad” en la pagina v y “Directrices” en la pagina 67.

Puente de borrado de contrasena

Utilice el puente para borrar contrasefas olvidadas, como una contrasefa de administrador y una
contrasefia de usuario.

Para borrar contrasefas, haga lo siguiente:

1. Extraiga todos los soportes externos de las unidades y apague todos los dispositivos conectados y el
servidor. A continuacién, desconecte todos los cables de alimentacidn de las tomas de alimentacion
eléctrica y todos los cables que estén conectados al servidor.

2. Si el servidor se instala en un armario bastidor, extraiga el servidor del armario bastidor y coléquelo en
una superficie plana, limpia y antiestatica. Consulte las Rack Installation Instructions (Instrucciones de
instalaciéon del bastidor) que se proporcionan con el servidor. Si el servidor esta en formato torre,
apodyelo sobre un lado para una operacion mas facil.

3. Extraiga la cubierta del servidor. Consulte “Extraccién de la cubierta del servidor” en la pagina 70.
4. Extraiga el escudo de refrigeracion. Consulte “Extraccion del escudo de refrigeraciéon” en la pagina 73.

5. Ubique el puente de borrado de contrasefia en la placa del sistema. A continuacion, extraiga cualquier
pieza y desconecte cualquier cable que pueda impedir el acceso al puente.

Nota: No extraiga los médulos de memoria o microprocesadores.

6. Mueva el puente de borrado de contrasefa desde la posicidon normal predeterminada (patillas 1y 2) ala
posicién de corto circuito (patillas 2 y 3).

7. Vuelva a instalar las piezas y vuelva a conectar los cables. A continuacion, vuelva a instalar la cubierta
del servidor. Consulte “Cémo finalizar la sustitucion de piezas” en la pagina 175.

8. Conecte el servidor a una fuente de alimentacion de CA y espere aproximadamente unos cinco minutos
para la inicializacién de BMC. A continuacion, encienda el servidor. Las contrasefias de BIOS se borran,
incluidas la contrasefia de administrador y la contrasefia de usuario.

9. Repita los pasos 1 a 4. A continuacién, mueva el puente de borrado de contrasefia de vuelta a la
posicion normal (patillas 1y 2).

10. Vuelva a instalar las piezas y vuelva a conectar los cables. A continuacion, vuelva a instalar la cubierta
del servidor. Consulte “Cémo finalizar la sustitucion de piezas” en la pagina 175.

11. Conecte el servidor a la fuente de alimentacion de CA y espere varios segundos. A continuacion,
encienda el servidor.

Nota: Para configurar contrasefias nuevas, consulte “Uso de contrasefias” en la pagina 58.

H Puente de valores predeterminados del BIOS

Utilice el puente para recuperar el BIOS a los valores predeterminados de fabrica.

Nota: Después de la recuperacion, todas las contrasefias del BIOS se borran y BIOS se recupera a los
valores predeterminados de fabrica.

Para recuperar el servidor a los valores predeterminados de fabrica, haga lo siguiente:

1. Extraiga todos los soportes externos de las unidades y apague todos los dispositivos conectados y el
servidor. A continuacién, desconecte todos los cables de alimentacion de las tomas de alimentacién
eléctrica y todos los cables que estén conectados al servidor.
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. Si el servidor se instala en un armario bastidor, extraiga el servidor del armario bastidor y coléquelo en

una superficie plana, limpia y antiestatica. Consulte las Rack Installation Instructions (Instrucciones de
instalacion del bastidor) que se proporcionan con el servidor. Si el servidor esta en formato torre,
apoyelo sobre un lado para una operacion mas facil.

. Extraiga la cubierta del servidor. Consulte “Extraccion de la cubierta del servidor” en la pagina 70.
. Extraiga el escudo de refrigeracion. Consulte “Extraccion del escudo de refrigeracion” en la pagina 73.

5. Ubique el puente de valores predeterminados del BIOS en la placa del sistema. A continuacion, extraiga

10.

11.

cualquier pieza y desconecte cualquier cable que pueda impedir el acceso al puente.

Nota: No extraiga los médulos de memoria o microprocesadores.

. Mueva el puente de valores predeterminados del BIOS desde la posicién normal predeterminada

(patillas 1y 2) a la posicion de corto circuito (patillas 2 y 3).

. Vuelva a instalar las piezas y vuelva a conectar los cables. A continuacion, vuelva a instalar la cubierta

del servidor. Consulte “Coémo finalizar la sustitucion de piezas” en la pagina 175.

. Conecte el servidor a una fuente de alimentacion de CA y espere aproximadamente unos cinco minutos

para la inicializacién de BMC. A continuacion, encienda el servidor. Los valores del BIOS cambian a los
valores predeterminados de fabrica.

. Repita los pasos 1 a 4. A continuacion, mueva el puente de los valores predeterminados del BIOS de

vuelta a la posicion normal (patillas 1 y 2).

Vuelva a instalar las piezas y vuelva a conectar los cables. A continuacion, vuelva a instalar la cubierta
del servidor. Consulte “Cémo finalizar la sustitucion de piezas” en la pagina 175.

Conecte el servidor a la fuente de alimentacién de CA y espere varios segundos. A continuacion,
encienda el servidor.

Nota: Para configurar contrasefias nuevas, consulte “Uso de contrasefias” en la pagina 58.

H Puente de recuperacion de BIOS

Si se interrumpe la alimentacion del servidor mientras se estd actualizando el BIOS, es posible que el
servidor no se reinicie correctamente. Si esto sucede, establezca el puente de recuperacién del BIOS para
recuperarse de errores de actualizacién del BIOS. Consulte “Recuperacién de una anomalia de actualizacion
de BIOS” en la pagina 62.
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Capitulo 4. Encendido y apagado del servidor

Este capitulo proporciona informacion sobre el encendido y el apagado del servidor.

Encendido del servidor

El servidor también se puede encender de una de las siguientes formas:

Cuando termine de desempaquetar y configurar el servidor, conéctelo a una fuente de alimentacién de
CA. Pulse el botdn de inicio/apagado en el panel frontal para encender el servidor. Consulte “Panel
frontal” en la pagina 20. El servidor necesita aproximadamente 90 segundos para que TSM inicialice al
conectar el servidor a una fuente de alimentacion de CA. Si presiona el botdn de inicio en el panel frontal
durante este periodo, el servidor no iniciard inmediatamente; lo hard después de que termine la
inicializacion de TSM.

Cuando esta habilitada la funcién Wake on LAN en el servidor que esta conectado a una fuente de
alimentacién de CA y una LAN, un administrador de red puede encender o activar el servidor desde una
consola de gestion, utilizando software de gestion remota de redes.

También puede utilizar la caracteristica TSM para encender el servidor de forma remota mediante la LAN
de gestion. Para obtener mas informacién sobre el TSM, consulte la ThinkServer System Manager User
Guide (Guia del usuario de ThinkServer System Manager), la cual esta disponible para descarga en:
http://www.lenovo.com/UserManuals

Apagado del servidor

PRECAUCION:

El boton de control de alimentacidn del dispositivo y el interruptor de alimentacion de la fuente de
alimentacion no interrumpen la corriente eléctrica suministrada al dispositivo. Es posible que el
dispositivo tenga también mas de un cable de alimentacion. Para eliminar completamente la corriente
eléctrica del dispositivo, asegurese de que todos los cables de alimentacion estén desconectados de
la fuente de alimentacion.

A A

2 [) mp =m—
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El servidor también se puede apagar de una de las siguientes formas:

Apague el servidor desde el sistema operativo, si el sistema operativo da soporte a esta caracteristica.
Después de apagar el sistema operativo de forma ordenada, el servidor se apagara automaticamente.
Para obtener instrucciones sobre como apagar su sistema operativo especifico, consulte la
documentacion relacionada o el sistema de ayuda para el sistema operativo.

Pulse el botén de inicio/apagado en el panel frontal para comenzar un apagado del sistema operativo en
forma ordenada y apagar el servidor, si el sistema operativo da soporte a esta caracteristica.

Si el servidor no responde y no lo puede apagar, mantenga pulsado el botén de inicio/apagado en el
panel frontal durante cuatro segundos o mas. Si aun no puede apagar el servidor, desconecte todos los
cables de alimentacién del servidor.

Si el servidor esta conectado a una LAN, un administrador de red puede apagar el servidor de forma
remota desde una consola de gestion, utilizando software de gestién remota de redes.
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e También puede utilizar la caracteristica TSM para apagar el servidor de forma remota mediante la LAN de
gestién. Para obtener mas informacion sobre el TSM, consulte la ThinkServer System Manager User
Guide (Guia del usuario de ThinkServer System Manager), la cual esta disponible para descarga en:
http://www.lenovo.com/UserManuals

¢ Se puede apagar el servidor como respuesta automatica a una anomalia critica del sistema.

Notas:

e Cuando apaga el servidor y lo deja conectado a una fuente de alimentacion de CA, el servidor también
puede responder a una solicitud remota de encender el servidor. Para eliminar completamente la
alimentacion del servidor, debe desconectar el servidor de la fuente de alimentacion de CA.

e Para obtener informacién su sistema operativo especifico, consulte la documentacién relacionada o el
sistema de ayuda para el sistema operativo.
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Capitulo 5. Configuracion del servidor

En este capitulo se proporciona la siguiente informacién para ayudarle a configurar el servidor:
e “Utilizacion del programa Setup Utility” en la pagina 55

e “Configuracion de RAID” en la pagina 63

e “Actualizacién del firmware” en la pagina 66

Utilizacion del programa Setup Utility

En este tema se proporciona informacion sobre cémo utilizar el programa Setup Utility.

El programa Setup Utility forma parte del firmware del servidor. Puede utilizar el programa Setup Utility para
visualizar y cambiar los valores de configuracion del servidor, independientemente del sistema operativo que
utilice. No obstante, los valores del sistema operativo podrian prevalecer sobre valores similares del
programa Setup Utility.

Inicio del programa Setup Utility

Para iniciar el programa Setup Utility, haga lo siguiente:

1. Conecte el servidor a una fuente de alimentacién de CA y presione el botdn de inicio/apagado en el
panel frontal para encender el servidor. Consulte “Encendido del servidor” en la pagina 53.

2. Presione la tecla F1 tan pronto como aparezca la pantalla del logotipo. Luego, espere unos segundos, y
se abre el programa Setup Utility. Si ha establecido una contrasefa, escriba la contrasefa correcta para
ingresar al programa Setup Utility. Para obtener informacion de contrasefias, consulte “Uso de
contrasefias” en la pagina 58.

Visualizacién de informacién en el programa Setup Utility

El menu del programa Setup Utility contiene una lista de varios elementos acerca de la configuracion del
sistema. Seleccione un elemento deseado para ver informacién o cambiar los valores.

Para trabajar con el programa Setup Utility debe utilizar el teclado. Las teclas que se utilizan para realizar las
distintas tareas aparecen en el panel inferior derecho de cada pantalla. También puede pulsar la tecla F1
para obtener ayuda general sobre las teclas. Para la mayoria de los elementos, aparece el mensaje de ayuda
correspondiente en el panel superior derecho de la pantalla al seleccionar el elemento. Si el elemento tiene
submendus, puede visualizar los submenus al pulsar Intro.

Interfaz del programa Setup Utility

Segun la version del BIOS del servidor, es posible que cierta informacion de menus y elementos sea
ligeramente distinta de la informacién de este tema.

Notas:

¢ |os valores predeterminados ya estan optimizados. Utilice el valor predeterminado para cualquier
elemento con el que no esté familiarizado. No cambie el valor de los elementos desconocidos para evitar
problemas inesperados. Si estda pensando en cambiar la configuracion del servidor, actie con extrema
precaucion. Si no establece la configuracién correcta pueden producirse resultados inesperados. Si no
puede encender el servidor debido a valores incorrectos del BIOS, utilice los puentes de valores
predeterminados del BIOS para recuperar los valores del BIOS a los valores predeterminados de fabrica.
Consulte “Puentes de la placa del sistema” en la pagina 48.
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¢ Si ha modificado algun componente de hardware en el servidor, puede que necesite actualizar el BIOS y
el firmware de TSM.

La interfaz principal del programa Setup Utility consiste en los siguientes menus:
e “Menu System Information” en la pagina 56

¢ “Menu Advanced Settings” en la pagina 56

e “Menu System Security” en la pagina 57

e “Menu TSM Settings” en la pagina 57

e “Menu Boot Manager” en la pagina 57

¢ “Menu Save & Exit” en la pagina 58

Lenovo proporciona la utilidad de actualizacion de BIOS en el sitio web de soporte de Lenovo. Puede
descargar la utilidad de actualizacion del BIOS para actualizarlo: Consulte “Actualizacién o recuperacion del
BIOS” en la pagina 61.

Si se interrumpe la alimentacién del servidor mientras se esta actualizando el BIOS y el servidor no se puede
iniciar correctamente, el BIOS recuperara automaticamente la version anterior. El proceso de recuperacion
dura 20 minutos aproximadamente. También puede utilizar el puente de recuperacion del BIOS para
recuperarse de un error de actualizacion del BIOS. Consulte “Puentes de la placa del sistema” en la pagina
48.

Menu System Information

Después de ingresar al programa Setup Utility, puede ver el menu System Information, el cual indica
informacién basica sobre el BIOS, el tipo de microprocesador, la memoria, la fecha y hora del sistema, etc.

Para establecer la fecha y hora del sistema en el menu System Information, consulte “Establecimiento de la
fechay hora del sistema” en la pagina 58.

Menu Advanced Settings

Puede ver o cambiar diversos valores de componentes del servidor en el menu Advanced Settings del
programa Setup Utility. El menu Advanced Settings contiene varios submenus y elementos de
configuracién. En cada submend, pulse Intro para ver las opciones seleccionables y seleccionar la que
desee utilizando las teclas de cursor arriba 0 abajo, o escriba los valores que desea directamente desde el
teclado. Algunos elementos se visualizan en el menu solo si el servidor es compatible con las caracteristicas
correspondientes.

Notas:

¢ Enabled significa que la funcién se ha configurado.
¢ Disabled significa que la funcién no esta configurada.

El menu Advanced Settings contiene los siguientes submenus. Para obtener mas informacion, ingrese el
submenu correspondiente y consulte las instrucciones en pantalla.

¢ Processor Settings: vea informacién sobre el o los microprocesadores instalados y establezca los
parametros de configuracion del microprocesador.

¢ Memory Settings: vea la informacién sobre los médulos de memoria y los parametros de configuracion
de memoria.

¢ Advanced Power Settings: vea y establezca parametros de alimentacién y rendimiento.
¢ PCI/PCIE Settings: vea y establezca parametros de configuracion PCl o PCle.
e SATA Settings: establezca los parametros de SATA incorporados.
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e USB Settings: vea y establezca los parametros de configuracién de USB, como habilitar o deshabilitar
los dispositivos USB.

¢ Serial Settings: vea y establezca los parametros de configuracion del conector en serie.

o Wakeup Settings: vea y configure el tiempo de activacién y establezca el estado de alimentacion
después de un corte de energia.

¢ Miscellaneous Settings: vea y configure algunos elementos variados, como la tecla NumLock del
teclado y el cédigo de estado de arranque.

Menu System Security

Puede establecer las contrasefias y configurar la funcion TPM en el menu System Security del programa
Setup Utility. Para cada elemento del menu, pulse Intro para ver las opciones seleccionables y seleccionar la
que desee utilizando las teclas de cursor arriba o0 abajo, o escriba los valores que desea directamente desde
el teclado. Algunos elementos se visualizan en el menu solo si el servidor es compatible con las
caracteristicas correspondientes.

Notas:

¢ Enabled significa que la funcién se ha configurado.
¢ Disabled significa que la funcién no esta configurada.

El menu System Security contiene los siguientes elementos:

¢ Administrator Password: establezca una contrasefia de administrador para proteger contra el acceso no
autorizado al servidor. Consulte “Uso de contrasefias” en la pagina 58.

¢ User Password: configure una contrasena de usuario para proteger contra el acceso no autorizado al
servidor. Consulte “Uso de contrasefas” en la pagina 58.

e Secure Boot: establezca parametros de arranque seguro.

e TPM Settings: configure la funcién TPM si el servidor tiene un TPM instalado en el conector TPM de la
placa del sistema. Consulte “Configuracién de la funcién TPM” en la pagina 60.

Menu TSM Settings

Puede ver o cambiar el registro de eventos y los valores de BMC en el menu TSM Settings del programa
Setup Utility. En cada submend, pulse la tecla Intro para ver la informacion o mostrar las opciones
seleccionables y seleccionar la que desee utilizando las teclas de cursor arriba o abajo. Algunos elementos
se visualizan en el menu solo si el servidor es compatible con las caracteristicas correspondientes.

El menu TSM Settings contiene los siguientes submenus. Para obtener mas informacion, ingrese el
submenu correspondiente y consulte las instrucciones en pantalla.

¢ TSM Network Settings: establezca parametros de configuracion de la red de gestién de BMC.
¢ User Account Settings: establezca parametros de la cuenta del usuario de BMC.

Menu Boot Manager

El menu Boot Manager en el programa Setup Utility enumera todos los dispositivos arrancables instalados
en el servidor y los elementos indicados varian segun la configuracion del servidor.

El submenu Boot Sequence del menu Boot Manager proporciona una interfaz para ayudarle a ver o
cambiar las opciones de arranque del servidor, incluida la secuencia de arranque y prioridad de arranque
para diversos dispositivos. Los cambios en las opciones de arranque entran en vigor al reiniciar el servidor.
La secuencia de inicio especifica el orden en el que el servidor comprueba los dispositivos para buscar un
registro de arranque. El servidor se inicia desde el primer registro de arranque que encuentra. Por ejemplo,
puede definir una secuencia de arranque que compruebe si hay un disco en la unidad éptica, a continuacion
compruebe la unidad de almacenamiento interno y luego compruebe si hay un dispositivo de red. Para
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obtener informacidén sobre como establecer la secuencia de arranque o seleccionar un dispositivo de
arranque, consulte “Seleccion de un dispositivo de arranque” en la pagina 60.

Menu Save & Exit

Después que termine de ver o cambiar los valores del programa Setup Utility, puede elegir una accién
deseada desde el menu Save & Exit para guardar cambios, descartar cambios, o cargar valores
predeterminados y salir del programa. Presione Intro para seleccionar el elemento en el menu Save & Exit y,
a continuacién, seleccione Yes cuando se le solicite para confirmar la accidon. Para obtener mas informacion
sobre como salir del programa Setup Utility, consulte “Cémo salir del programa Setup Utility” en la pagina
61.

El menu Save & Exit contiene los siguientes elementos:

e Save Changes and Reset: guarde los cambios y, a continuacion, siga con la configuracién adicional en
el programa Setup Utility.

¢ Discard Changes and Exit: descarte los cambios, cargue valores anteriores y, a continuacién, salga del
programa Setup Utility.

¢ Load Optimized Defaults: regrese a los valores predeterminados optimizados.
¢ Save as User Defaults: guarde los valores actuales como valores predeterminados de usuario.
¢ Restore User Defaults: restaure los valores predeterminados de usuario para todos los elementos.

¢ Pure UEFI OS Optimized Defaults: habilite o deshabilite los valores predeterminados optimizados para
el sistema operativo UEFI puro.

Establecimiento de la fecha y hora del sistema

Para establecer la fecha y hora del sistema en el programa Setup Utility, haga lo siguiente:
1. Inicie el programa Setup Utility. Consulte “Inicio del programa Setup Utility” en la pagina 55.
2. En el menu System Information, seleccione System Date o System Time.

3. Utilice el tabulador para alternar entre elementos de datos y escriba los nimeros en el teclado para
establecer la fecha y hora del sistema.

4. Pulse F10 para guardar los valores y salir del programa Setup Utility.

Uso de contrasenas

Mediante el programa Setup Utility, puede establecer una contrasefa para impedir el acceso no autorizado
al servidor.

No es necesario que establezca una contrasefia para poder utilizar el servidor. Sin embargo, la utilizacién de
una contrasefia mejora la seguridad del sistema informatico. Si decide establecer una contrasefia, lea los
siguientes temas.

Tipos de contrasena del programa Setup Utility
Los siguientes tipos de contrasefas estan disponibles en el programa Setup Utility:

¢ Administrator password

Cuando se establece una contrasefia de administrador, se evita que usuarios no autorizados cambien los
valores de la configuracion. Si usted es responsable del mantenimiento de la configuracién de varios
sistemas, es posible que quiera establecer una contrasena de administrador. Cuando establezca una
contrasena de administrador, se le solicitara que especifique una contrasefia valida cada vez que intente
acceder al programa Setup Utility. No se puede acceder al programa Setup Utility hasta que se especifica
una contrasefia valida.

e User password
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Cuando establezca una contrasefia de usuario, se le solicitara que especifique una contrasefa valida
cada vez que encienda el servidor. No puede iniciar sesion en ningun sistema operativo hasta que se
especifique una contrasefna valida.

Nota: Sila contrasefia de administrador y la contrasefa de usuario estan establecidas, puede escribir
cualquiera de ellas para usar el servidor. Sin embargo, para cambiar cualquier valor de configuracién, debe
utilizar la contrasefia de administrador.

Consideraciones sobre las contrasenas
Por razones de seguridad, se recomienda establecer una contrasefia que no sea facilmente deducible.

Notas:

¢ |as contrasefas del programa Setup Utility no son sensibles a mayusculas y minusculas.
¢ FEl servidor admite las contrasefas del programa Setup Utility que constan de tres a 32 caracteres.

Para establecer una contrasefa segura, siga las directrices siguientes:

e Tener como minimo ocho caracteres de longitud

e Contiene al menos un caracter alfabético y un caracter numérico
* No debe corresponderse con su nombre o su nombre de usuario
¢ No debe ser una palabra o un nombre comun

¢ Debe ser significativamente diferente de las contrasefas anteriores

Ademas de los caracteres alfabéticos (a-z) y los caracteres numéricos (0-9), el servidor también admite
caracteres escritos mediante teclas especiales en el teclado para especificar una contrasena. Consulte el
mensaje de ayuda en la pantalla al establecer una contrasefia a fin de determinar los caracteres especiales
validos.

Establecimiento, cambio o supresion de una contrasena
Para establecer, cambiar o eliminar una contrasefna en el programa Setup Utility, haga lo siguiente:
1. Inicie el programa Setup Utility. Consulte “Inicio del programa Setup Utility” en la pagina 55.

2. En el menu System Security, seleccione Administrator Password para establecer una contrasefia de
administrador o seleccione User Password para establecer una contrasefia de usuario.

3. Consulte “Consideraciones sobre las contrasefnas” en la pagina 59. A continuacién, siga las
instrucciones en pantalla para establecer o cambiar una contrasefia.

4. Sidesea eliminar una contrasefa, escriba su contrasefa actual. Pulse Intro cuando se le solicite para
escribir una contrasefa nueva. A continuacion, pulse Intro para confirmar la nueva contrasefia. También
se borrara la contrasefia anterior.

Nota: Por razones de seguridad, se recomienda que siempre establezca una contrasena para el
servidor.

5. Pulse F10 para guardar los valores y salir del programa Setup Utility.
Si ha olvidado la contrasefia, puede utilizar el puente de borrado de contrasefa en la placa del sistema o

borrar la contrasefia. Consulte “Puentes de la placa del sistema” en la pagina 48. A continuacion, establezca
una contrasefa nueva para el servidor.
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Seleccion de un dispositivo de arranque

Si el servidor no arranca desde un dispositivo deseado, como el disco o la unidad de almacenamiento,
segun lo esperado, realice una de las siguientes acciones para seleccionar el dispositivo de arranque que
desee.

Nota: No se puede arrancar desde todos los discos, unidades de almacenamiento u otros dispositivos
extraibles.

¢ Para seleccionar un dispositivo de arranque temporal, haga lo siguiente:

Nota: La seleccion de un dispositivo de arranque mediante el siguiente método no cambia
permanentemente la secuencia de arranque.

1. Apague o reinicie el servidor.

2. Cuando vea la pantalla del logotipo, pulse F11 si el servidor esta conectado a una red y desea
arrancar el servidor desde la red. De lo contrario, pulse F11 para mostrar el menu de arranque. Se
abrira la ventana de seleccién de dispositivos de arranque.

3. Enla ventana de seleccién de dispositivo de arranque, utilice las teclas de flecha arriba y abajo en el
teclado para alternar entre las selecciones. Pulse Intro para seleccionar el dispositivo de su eleccion.
A continuacion, el servidor arrancara desde el dispositivo seleccionado.

¢ Para ver o cambiar de forma permanente la secuencia de dispositivos de arranque, haga lo siguiente:
1. Inicie el programa Setup Utility. Consulte “Inicio del programa Setup Utility” en la pagina 55.

2. En el submenu Boot Sequence del menu Boot Manager, siga las instrucciones en pantalla para
establecer el dispositivo de arranque para Boot Option #1 a Boot Option #5, en funcion de sus
necesidades. También puede establecer la prioridad de arranque para diversos dispositivos.
Consulte “Menu Boot Manager” en la pagina 57.

3. Pulse F10 para guardar los valores y salir del programa Setup Utility. El servidor seguira la secuencia
de dispositivos de arranque que ha establecido cada vez que enciende el servidor.

Configuracion de la funcién TPM

TPM funciona como una solucién de seguridad de hardware que le ayuda a cifrar datos y proteger el
servidor. La funcién TPM solo esté disponible cuando hay un TPM instalado en el servidor. Consulte
“Instalacion del TPM” en la pagina 108. Puede adquirir un TPM en el sitio Web de Lenovo, en:
http://lenovoquickpick.com/usa’/home/thinkserver/rack-and-tower-server

Después de instalar un TPM, compruebe si la funcién TPM esta habilitada en el programa Setup Utility.

Para habilitar la funcién TPM en el programa Setup Utility, realice las acciones siguientes:
1. Inicie el programa Setup Utility. Consulte “Inicio del programa Setup Utility” en la pagina 55.
2. En el menu System Security, seleccione TPM Settings = TPM Support.
3. Realice una de las siguientes acciones:

e Si TPM Support esta establecido en Enabled, aparece el elemento TPM Security Feature.
Establezca TPM Security Feature en Activate.

¢ Si TPM Support esta establecido en Disabled, haga lo siguiente:

a. Establezca TPM Support en Enabled y presione F10 para guardar los valores y salir del programa
Setup Utility. El servidor se reiniciara.

b. Inicie el programa Setup Utility. En el menu System Security, seleccione TPM Settings. A
continuacidn, establezca TPM Security Feature en Activate.

4. Pulse F10 para guardar los valores y salir del programa Setup Utility. El servidor se reiniciara para
habilitar la funcion TPM.
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Establecimiento de valores de un conector Ethernet para gestion de
sistemas

Hay tres conectores Ethernet RJ-45 en la parte posterior del servidor. El conector Ethernet 0 sirve para la
gestion predeterminada del sistema. Sin embargo, también puede establecer el conector Ethernet 1 para el
uso de la gestion del sistema. Cuando se utiliza para la gestion del sistema, el conector Ethernet 1 y el
conector Ethernet 0 no se pueden agrupar ni configurar para migracion tras error. Solo se puede utilizar uno

de ellos a la vez. Para ubicar los tres conectores Ethernet, consulte “Vista posterior del servidor” en la pagina
23.

Para establecer el conector Ethernet para la gestion del sistema, haga lo siguiente:
1. Inicie el programa Setup Utility. Consulte “Inicio del programa Setup Utility” en la pagina 55.
2. En el menu TSM Settings, seleccione TSM Network Settings = TSM NIC Selection.
3. Realice una de las siguientes acciones:

e Para establecer el conector Ethernet 0 para la gestion del sistema, seleccione Dedicated Port.
¢ Para establecer el conector Ethernet 1 para la gestidn del sistema, seleccione Shared NIC Port.
4. Pulse F10 para guardar los valores y salir del programa Setup Utility.

Como salir del programa Setup Utility

Después de terminar de ver o cambiar los valores, pulse Esc para volver a la interfaz principal del programa
Setup Utility. Si estd en un submenu anidado, pulse Esc repetidamente hasta que llegue a la interfaz
principal. A continuacién, puede hacer lo siguiente para salir del programa Setup Utility:

e Sidesea guardar los nuevos valores y salir del programa Setup Utility, presione F10 o seleccione Save &
Exit - Save Changes and Reset. De lo contrario, los cambios no se guardaran.

¢ Sino desea guardar los nuevos valores, seleccione Save & Exit - Discard Changes and Exit.

e Sijdesea volver a los valores predeterminados, presione F9 o seleccione Save & Exit = Load Optimized
Defaults.

Para obtener mas informacién sobre el menu Save & Exit en el programa Setup Utility, consulte “Menu Save
& Exit” en la pagina 58.

Actualizacion o recuperacion del BIOS

En este tema se proporcionan instrucciones sobre como actualizar el BIOS y recuperarse de errores de
actualizacion de POST y BIOS.

Lenovo puede efectuar cambios y mejoras en el firmware del BIOS y el TSM. Cuando salen nuevas
actualizaciones, se encuentran disponibles para su descarga en el sitio Web de Lenovo en http://
www.lenovo.com/drivers. Puede actualizar el firmware del servidor al descargar un paquete de actualizacién y
seguir las instrucciones de la pagina Web.

Actualizacion (flash) del BIOS

En este tema se proporcionan instrucciones acerca de como actualizar (flash) el BIOS.

Notas:

e Actualice el BIOS del servidor solo si la versién de BIOS nueva especificamente soluciona el problema
que tiene. No recomendamos actualizar el BIOS para servidores que no lo necesitan. Puede ver la
informacion actualizada para la nueva version del BIOS en las instrucciones de instalacion para el
programa de utilidad de actualizacion del BIOS.
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¢ | adescarga del BIOS a una version anterior no se recomienda y es posible que no se soporte. Una
version anterior del BIOS puede no admitir las ultimas configuraciones de sistema.

¢ Sise interrumpe la alimentacién del servidor mientras se estan actualizando el POST y el BIOS, es posible
que el servidor no se reinicie correctamente. Asegurese de realizar el procedimiento de actualizacién del
BIOS en un entorno con una fuente de alimentacion permanente. Ademas, asegurese de que el servidor
se puede reiniciar satisfactoriamente sin encontrar problemas de hardware.

e Después de actualizar el firmware del BIOS, todos los valores anteriores del BIOS se restauraran de forma
automatica. Compruebe y vuelva a configurar los valores del BIOS segun sus necesidades especificas.

Para actualizar (flash) el BIOS, realice lo siguiente:

1. Vaya a http://www.lenovo.com/drivers y siga las instrucciones que aparecen en la pagina Web para
ubicar el paquete de actualizacion del BIOS.

2. Descargue el paquete de actualizacion de BIOS y el archivo TXT que contiene instrucciones de
instalacion.

3. Imprima el archivo TXT y siga las instrucciones para actualizar (flash) el BIOS.

4. Verifique y reconfigure los valores del BIOS para sus necesidades especificas segun su nota o consulte
“Utilizacién del programa Setup Utility” en la pagina 55 después de que el proceso de actualizacion del
BIOS esté completo.

Recuperacion de una anomalia de actualizacion de BIOS

Si se interrumpe la alimentacién del servidor mientras se esta actualizando el BIOS, es posible que el
servidor no se reinicie correctamente. Si esto sucede, realice los siguientes procedimientos para recuperarse
de errores de actualizacién del BIOS.

Nota: Si el sistema operativo del servidor esta instalado bajo la modalidad EFI, debe volver a instalar el
sistema operativo después de recuperar el BIOS.

Para recuperarse de un error de actualizacion del BIOS, realice una de las siguientes acciones:
e Utilizacion de la caracteristica de recuperacion automatica
1. Vuelva a conectar el servidor a una fuente de alimentacién de CA.

2. Unavez apagado el LED de estado del sistema, presione el botén de inicio/apagado para encender
el servidor. El servidor se enciende y luego se apaga automaticamente. A continuacion, se inicia el
proceso de recuperacion. Espere aproximadamente 20 minutos para que TSM recupere el BIOS.
Para evitar dafios permanentes, NO APAGUE DE SERVIDOR durante el proceso de recuperacion.
Una vez que haya finalizado el proceso de recuperacion, el servidor se encendera automaticamente.

3. Compruebe y configure los valores del BIOS segun sus necesidades especificas. Consulte
“Utilizacién del programa Setup Utility” en la pagina 55.
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¢ Uso del puente de recuperacion del BIOS

1. Extraiga todos los soportes externos de las unidades y apague todos los dispositivos conectados y el
servidor. A continuacién, desconecte todos los cables de alimentacién de las tomas de alimentacién
eléctrica y todos los cables que estén conectados al servidor.

2. Si el servidor se instala en un armario bastidor, extraiga el servidor del armario bastidor y coléquelo
en una superficie plana, limpia y antiestatica. Consulte las Rack Installation Instructions (Instrucciones
de instalacion del bastidor) que se proporcionan con el servidor.

3. Extraiga la cubierta del servidor. Consulte “Extraccion de la cubierta del servidor” en la pagina 70.

4. Extraiga el escudo de refrigeracion. Consulte “Extraccién del escudo de refrigeracion” en la pagina
73.

5. Ubique el puente de recuperacion del BIOS en la placa del sistema. Consulte “Puentes de la placa
del sistema” en la pagina 48. A continuacion, extraiga cualquier pieza y desconecte cualquier cable
que pueda impedir el acceso al puente.

Nota: No extraiga los médulos de memoria o microprocesadores.

6. Mueva el puente de recuperacion del BIOS desde la posicion predeterminada de apagado hacia la
posicion de encendido.

7. Conecte el servidor a una fuente de alimentacion de CA. El servidor se enciende y luego se apaga
automaticamente.

8. Vuelva a colocar el puente de recuperacién del BIOS en la posicién de apagado.

9. Espere aproximadamente 20 minutos para que TSM recupere el BIOS. Para evitar dafios
permanentes, NO APAGUE DE SERVIDOR durante el proceso de recuperacion. Una vez que haya
finalizado el proceso de recuperacién de BIOS, el servidor se enciende automaticamente.

10. Asegurese de que el programa Setup Utility se inicie normalmente. Consulte “Inicio del programa
Setup Utility” en la pagina 55. A continuacion, desconecte el servidor de la fuente de alimentacién de
CA.

11. Vuelva a instalar las piezas y vuelva a conectar los cables. A continuacion, vuelva a instalar la cubierta
del servidor. Consulte “Como finalizar la sustitucién de piezas” en la pagina 175.

12. Conecte el servidor a la fuente de alimentacion de CA y encienda el servidor. Compruebe y configure
los valores del BIOS segun sus necesidades especificas. Consulte “Utilizacion del programa Setup
Utility” en la pagina 55.

Nota: Sino puede recuperar el BIOS después de seguir las instrucciones en este tema, la memoria de solo
lectura (ROM) del BIOS podria sufrir dafios. Debera sustituir la placa del sistema. Comuniquese con el
Centro de soporte al cliente de Lenovo.

Configuracion de RAID

En este tema se proporciona informacién sobre RAID y los programas de utilidad que estan disponibles para
que configure RAID.

Este tema contiene los siguientes elementos:

e “Acerca de RAID” en la pagina 63

e “Configuracion de RAID con el programa Lenovo ThinkServer Deployment Manager” en la pagina 65
e “Configuracion de RAID de hardware de SATA o SAS avanzada” en la pagina 66

Acerca de RAID

RAID, un acrénimo para matriz redundante de discos independientes, es una tecnologia que proporciona
mayores funciones de almacenamiento y confiabilidad mediante redundancia. Esto se logra mediante la
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combinacién de multiples unidades de disco duro en una unidad légica, donde los datos se distribuyen por
las unidades en una de diversas formas, denominadas niveles RAID.

Cuando un grupo de unidades de disco duro fisicas e independientes se configuran para usar tecnologia
RAID, se disponen en una matriz RAID. Esta matriz distribuye datos por multiples unidades de disco duro,
pero la matriz aparece en el servidor host como una sola unidad de almacenamiento. La creacién y
utilizacion de matrices RAID proporciona alto rendimiento, como rendimiento rapido de E/S, debido a que se
puede acceder a diversas unidades simultaneamente.

Los grupos de unidades RAID también mejoran la confiabilidad de almacenamiento de datos y la tolerancia a
anomalias en comparacion con sistemas de almacenamiento de una unidad. Se puede evitar la pérdida de
datos causada por la falla de una unidad al reconstruir los datos faltantes a partir de las unidades restantes.

La siguiente lista describe algunos de los niveles RAID usados con mayor frecuencia:

¢ RAID 0: escritura en bandas a nivel de bloque sin paridad o duplicacion

Los conjuntos de bandas simples generalmente se denominan RAID 0. RAID 0 utiliza escritura en bandas
para proporcionar alta productividad de datos, especialmente para archivos grandes en un entorno que
no requiere tolerancia a anomalias. RAID 0 no tiene redundancia y proporciona mejor rendimiento y
almacenamiento adicional sin tolerancia a anomalias. Cualquier anomalia de unidad destruye la matriz y la
posibilidad de anomalia aumenta a medida que hay mas unidades en la matriz. RAID 0 no implementa la
verificacion de errores, de forma que cualquier error es incorregible. Mas unidades en la matriz significa
mayor ancho de banda, pero mayor riesgo de pérdida de datos.

RAID 0 requiere un numero minimo de una unidad de disco duro.
¢ RAID 1: duplicacion sin paridad o escritura en bandas

RAID 1 utiliza duplicacién de forma que los datos escritos en una unidad se escriben simultdneamente en
otra unidad. Esto es bueno para bases de datos pequefas u otras aplicaciones que requieren capacidad
pequena, pero redundancia de datos completa. RAID 1 proporciona tolerancia a anomalias de errores o
anomalias de disco y continda funcionando mientras al menos una unidad del conjunto duplicado
funcione. Con soporte de sistema operativo adecuado, puede haber mayor rendimiento de lectura y solo
una minima reduccién de rendimiento.

RAID 1 requiere un nimero minimo de dos unidades de disco duro.
¢ RAID 5: escritura en bandas a nivel de bloque con paridad distribuida

RAID 5 utiliza escritura en bandas de disco y datos de paridad en todas las unidades (paridad distribuida)
a fin de proporcionar alta productividad de datos, especialmente para acceso aleatorio pequeno. RAID 5
distribuye la paridad junto con los datos y requiere que todas las unidades menos una estén presentes
para funcionar; la anomalia de unidades requiere sustitucion, pero la matriz no se destruye por la falla de
una unidad. Al momento de una anomalia de unidad, cualquier operacion de lectura posterior se puede
calcular desde la paridad distribuida, de forma que la anomalia de unidad se oculta al usuario final. La
matriz sufrira pérdida de datos en caso de que se produzca una segunda anomalia de unidad y es
vulnerable hasta que los datos que se encontraban en la unidad con problemas se reconstruyan en una
unidad de sustitucion. La anomalia de una unidad en el conjunto reducira el rendimiento de todo el
conjunto hasta que se reemplace o recontruyan la unidad con problemas.

RAID 5 requiere un numero minimo de tres unidades de disco duro.
¢ RAID 6: escritura en bandas a nivel de bloque con paridad distribuida

RAID 6 utiliza paridad distribuida, con dos bloques de paridad de independientes por banda y escritura en
bandas de disco. Una unidad virtual RAID 6 puede sobrevivir a la pérdida de dos unidades sin perder
datos. Un grupo de unidades RAID 6 es similar a un grupo de unidades RAID 5. Bloques de datos e
informacion de paridad se graban en todas las unidades. La informacion de paridad se utiliza para
recuperar los datos si una o dos unidades del grupo de unidades falla.

RAID 6 requiere un nimero minimo de tres unidades de disco duro.
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RAID 10: una combinacion de RAID 0 y RAID 1

RAID 10 consta de datos escritos en bandas dispuestos en lapsos duplicados. Un grupo de unidades
RAID 10 es un grupo distribuido de unidades que crea un conjunto escrito en bandas a partir de una serie
de unidades duplicadas. RAID 10 permite un maximo de ocho lapsos. Debe utilizar un nimero par de
unidades en cada unidad virtual RAID en el lapso. Las unidades virtuales RAID 1 deben tener el mismo
tamario de banda. RAID 10 proporciona alta productividad de datos y redundancia de datos completa, sin
embargo, utiliza una mayor cantidad de lapsos.

RAID 10 requiere un nimero minimo de cuatro unidades de disco duro y ademas requiere un numero par
de unidades, por ejemplo, seis u ocho unidades de disco duro.

RAID 50: una combinacién de RAID 0y RAID 5

RAID 50 utilza paridad distribuida y escritura en bandas de disco. Un grupo de unidades RAID 50 es un
grupo distribuido de unidades en que los datos se escriben en bandas en multiples unidades RAID 5.
RAID 50 funciona mejor con datos que requieren alta fiabilidad, altas frecuencias de solicitudes, altas
transferencias de datos y capacidad mediana a grande.

Nota: No se permite contar con unidades virtuales de distintos niveles RAID, como RAID 0y RAID 5, en el
mismo grupo de unidades. Por ejemplo, si una unidad virtual RAID 5 existente se crea a partir de espacio
parcial en una matriz, la siguiente unidad virtual de la matriz debe ser solo RAID 5.

RAID 50 requiere un nimero minimo de seis unidades de disco duro.
RAID 60: una combinacién de RAID 0 y RAID 6

RAID 60 utiliza paridad distribuida, con dos bloques de paridad de independientes por banda en cada
conjunto RAID y escritura en bandas de disco. Una unidad virtual RAID 60 puede sobrevivir a la pérdida
de dos unidades en cada uno de los conjuntos de RAID 6 sin perder datos. RAID 60 funciona mejor con
datos que requieren alta fiabilidad, altas frecuencias de solicitudes, altas transferencias de datos y
capacidad mediana a grande.

RAID 60 requiere un nimero minimo de seis unidades de disco duro.

Para obtener informacidn detallada acerca de RAID, consulte “Introduccién a RAID” en la MegaRAID SAS
Software User Guide (Guia del usuario del software MegaRAID SAS). Esta guia también esta disponible en el
sitio Web de soporte de Lenovo, en:

http://www.lenovo.com/support

Configuracion de RAID con el programa Lenovo ThinkServer
Deployment Manager

Deployment Manager simplifica el proceso de configuracién de RAID admitido. Se puede acceder
directamente al sistema de ayuda del programa desde la interfaz del programa.

Deployment Manager tiene las siguientes caracteristicas para configuracion de RAID:

Para ser utilizado con todos los controladores RAID soportados
Detecta automaticamente el hardware vy lista todas las configuraciones RAID soportadas

Configura una 0 mas matrices de discos por controlador segun el nombre de unidades conectadas al
controlador y el nivel de RAID seleccionado

Da soporte a unidades de repuesto dinamico

Crea un archivo de respuestas RAID que se puede utilizar para configurar controladores RAID en
servidores Lenovo que tengan una configuracién similar

Consulte “Lenovo ThinkServer Deployment Manager” en la pagina 15 y vea el sistema de ayuda del
programa.
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Configuraciéon de RAID de hardware de SATA o SAS avanzada

El servidor viene con un adaptador AnyRAID para proporcionar funciones RAID de hardware SATA o SAS
avanzadas.

Nota: Segun el sistema operativo, la capacidad total de la unidad del RAID primario puede estar limitada a 2
TB.

Puede utilizar los siguientes programas o herramientas para configurar RAID de hardware SATA o SAS
avanzadas.

e Utilidad de configuracion de MegaRAID Human Interface Infrastructure (HII)

Esta utilidad le permite configurar RAID de forma independiente del sistema operativo. Para mostrar la
interfaz de la utilidad de configuracion de Hill, inicie el servidor y presione la tecla F1 tan pronto como vea
la pantalla del logotipo para ingresar al programa Setup Utility. A continuacion, seleccione Boot Manager
- Adapters and UEFI Drivers.

¢ Programa MegaRAID Storage Manager

Este programa proporciona una interfaz grafica de usuario (GUI) para que cree y gestione configuraciones
de almacenamiento en un entorno de sistema operativo.

e Herramienta de la linea de mandatos de almacenamiento (StorCLlI)

Esta es una herramienta de la linea de mandatos de almacenamiento que se utiliza para configurar RAID
en un entorno de sistema operativo.

Para descargar el programa MegaRAID Storage Manager y StorCLlI, vaya a http://www.lenovo.com/drivers y
siga las instrucciones que aparecen en la pagina Web.

Para obtener mas informacion acerca de cémo configurar y administrar el RAID de hardware de SATA o SAS
avanzado, consulte la MegaRAID SAS Software User Guide (Guia del usuario del software MegaRAID SAS).
Esta guia también esta disponible en el sitio Web de soporte de Lenovo, en:

http://www.lenovo.com/support

Actualizacion del firmware

Cuando sustituya un dispositivo del servidor, es posible que necesite actualizar el servidor con la version
mas reciente del firmware almacenado en la memoria del dispositivo o volver a actualizar el BIOS, el
firmware de TSM y la FRU/SDR.

Para actualizar firmware, realice una de las siguientes acciones:

¢ Vaya a http://www.lenovo.com/drivers. A continuacién, siga las instrucciones de la pagina Web para
verificar el ultimo nivel de firmware, como las actualizaciones del BIOS y los controladores de
dispositivos.

e Utilice el programa Lenovo ThinkServer Deployment Manager para actualizar el firmware. Para obtener
mas informacién, consulte “Lenovo ThinkServer Deployment Manager” en la pagina 15.
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Capitulo 6. Sustitucion del hardware

En este capitulo se proporcionan instrucciones acerca de cémo instalar, extraer o sustituir hardware del
servidor.

Este capitulo contiene los siguientes elementos:

e “Directrices” en la pagina 67

e “Extraccion de la cubierta del servidor” en la pagina 70

e “Extraccion y reinstalacion de las asas del bastidor” en la pagina 72

e “Extraccion y reinstalacion del escudo de refrigeracion” en la pagina 73

e “Extraccion y reinstalacion del marco biselado frontal” en la pagina 75

e “Extraccion y reinstalacion del soporte de la tarjeta PCle” en la pagina 79
e “Instalacidn, extraccién o sustitucidn de hardware” en la pagina 81

e “Como finalizar la sustitucion de piezas” en la pagina 175

Para ver una lista de las opciones de ThinkServer, vaya a:
http://lenovoquickpick.com/usa/home/thinkserver/rack-and-tower-server

Directrices

En este tema se proporcionan algunas directrices que se deben leer y comprender antes de utilizar el
servidor.

Precauciones

Antes de utilizar el servidor, asegurese de leer y comprender las siguientes precauciones:

¢ Antes de utilizar el producto, asegurese de leer y comprender las instrucciones de seguridad multilinglies
y la garantia limitada Lenovo (LLW) que se encuentra en el sitio Web de Lenovo, en https://
support.lenovo.com/documents/LNVO-DOCS. Leer y comprender las instrucciones sobre seguridad reduce
el riesgo de dafios personales o dafios en el producto.

¢ Cuando instale el nuevo servidor, tdbmese el tiempo de descargar y aplicar las actualizaciones de software
mas recientes. Este paso le ayudara a asegurar que corrigen los problemas conocidos y que el servidor
estéa preparado para funcionar con los niveles maximos de rendimiento. Para descargar actualizaciones
de firmware para su servidor, vaya a http://www.lenovo.com/drivers y siga las instrucciones de la pagina
Web. Consulte el apartado “Actualizacién del firmware” en la pagina 66 para obtener mas informacion.

¢ Antes de instalar dispositivos de hardware opcionales, asegurese de que el servidor funciona
correctamente. Si el servidor no funciona correctamente, consulte Capitulo 7 “Diagndstico y resolucién de
problemas” en la pagina 179 para realizar resolucion de problemas basicos. Si no se puede resolver el
problema, consulte Capitulo 8 “Obtencién de informacién, ayuda y servicio” en la pagina 187.

¢ Realice un buen mantenimiento del area donde trabaja. Coloque las cubiertas y otras piezas que extraiga
en un lugar seguro.

¢ Sidebe iniciar el servidor mientras la cubierta esta extraida, asegurese de que no haya nadie préximo al
servidor y de que no haya quedado ningun objeto o herramienta dentro del servidor.

¢ No intente levantar un objeto que crea que es demasiado pesado para usted. Si debe levantar un objeto
pesado, tenga en cuenta las precauciones siguientes:

— Asegurese de que puede mantenerse en pie sin resbalar.
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— Distribuya el peso del objeto de forma equitativa entre ambos pies.

— Levantelos aplicando fuerza lentamente. No se mueva nunca de forma repentina o gire mientras
levanta un objeto pesado.

— Para evitar sobrecargar los musculos de la espalda, levantelo estando de pie o haciendo fuerza hacia
arriba con los musculos de las piernas.

¢ Asegurese de tener un numero adecuado de tomas de alimentacion eléctrica con la adecuada toma de
tierra para el servidor, el monitor y otros dispositivos.

¢ Realice una copia de seguridad de todos los datos importantes antes de realizar cambios en las
unidades.

¢ Tenga disponible un destornillador pequefio de punta plana.

¢ No es necesario apagar el servidor para instalar o sustituir un médulo de fuente de alimentacién
redundante de intercambio en caliente, una unidad de almacenamiento interna de intercambio en caliente
o un dispositivo USB de intercambio en caliente. Sin embargo, debe apagar el servidor y retirar las
fuentes de alimentacion de CA, como las fuentes de alimentacién redundantes de intercambio en
caliente, del servidor antes de realizar cualquier paso que implique la instalacion, extraccién o sustitucion
de cables de adaptadores o dispositivos 0 componentes que no sean de intercambio en caliente.

e Paraver los LED, deje el servidor conectado a la alimentacion.

e Cuando haya finalizado el trabajo en el servidor, vuelva a instalar las pantallas protectoras de seguridad,
protectores, etiquetas y cables de toma de tierra.

¢ Cuando esté trabajando en el interior del servidor, algunas tareas le resultaran mas sencillas si apoya el
servidor sobre un lateral.

Manejo de dispositivos sensibles a la electricidad estatica

Atencion: No abra la bolsa antiestatica que contiene la nueva pieza hasta que extraiga la pieza defectuosa del
servidor y esté preparado para instalar la nueva pieza. La electricidad estatica, aunque es inofensiva para las
personas, puede causar graves dafos a los componentes y las piezas del servidor.

Cualquier servidor que contenga transistores o circuitos integrados (IC) se debe considerar sensible a la
descarga electrostéatica (ESD). El dafio por ESD puede ocurrir cuando existe una diferencia de carga entre
objetos. Proteja contra dafio por ESD al igualar la carga para que la maquina, la pieza, la estera de trabajo y
la persona que manipula la pieza tengan la misma carga.

Notas:

¢ Use procedimientos ESD especificos para el producto cuando exceden los requisitos que aparecen en
este tema.

e Asegurese de que los dispositivos de proteccion ESD que use estén certificados (ISO 9000) como
completamente eficaces.

Para evitar dafos causados por la electricidad estatica, tome las siguientes precauciones cuando maneje las
piezas y los componentes del servidor:

¢ Limite los movimientos. El movimiento puede generar electricidad estatica alrededor del usuario.

¢ Maneje siempre cuidadosamente las piezas y otros componentes (por ejemplo, tarjetas PCI Express,
modulos de memoria, placas del sistema y microprocesadores) sujetandolos por sus bordes o sus
marcos. No toque las junturas de soldadura, patillas ni el circuito expuesto.

¢ No deje el dispositivo en un lugar donde otras personas puedan manipularlo o posiblemente danarlo.

e Antes de sustituir una nueva pieza, ponga en contacto la bolsa antiestatica que contiene la nueva pieza
con una pieza de metal sin pintura del servidor durante dos segundos como minimo. Asi se reduce la
electricidad estatica del paquete y del cuerpo del usuario.
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Extraiga la nueva pieza de la bolsa antiestatica e instélela directamente en el servidor sin colocarla sobre
ninguna otra superficie. En caso de que hacer esto le resulte dificil en alguna situacién especifica, coloque
la bolsa antiestatica de la nueva pieza sobre una superficie lisa y plana y, a continuacién, coloque la pieza
nueva sobre la bolsa.

No deposite la pieza en la cubierta del servidor ni en ninguna otra superficie metalica.

Tenga especial cuidado cuando maneje dispositivos con tiempo frio. La calefaccién reduce la humedad
del interior y aumenta la electricidad estatica.

Use una estera de trabajo con conexion a tierra para proporcionar una superficie de trabajo libre de
estatica. La estera es especialmente util cuando se manipulan dispositivos sensibles a ESD.

Evite que la pieza toque su ropa. La mayoria de la ropa es aislante y retiene una carga, incluso si usa una
mufequera.

Se recomienda la utilizacion de un sistema de conexién a tierra. Por ejemplo, se recomienda que lleve una
mufequera de descarga electroestatica (ESD), si hay una disponible. Asegurese de trabajar en un area a
prueba de ESD. Seleccione un sistema de conexién a tierra, como los que aparecen a continuacion, para
proporcionar proteccion que cumpla con los requisitos de servicio especificos.

Nota: El uso de un sistema de conexidn a tierra para proteger contra dafio por ESD es deseable, pero no
necesario.

— Conecte el clip de conexién a tierra de ESD a cualquier marco de conexion a tierra, trenza de conexion
a tierra o cable verde de conexion a tierra.

— Al trabajar en un sistema de doble aislacion u operado por bateria, use una conexion a tierra contra
ESD comun o punto de referencia. Puede usar cubiertas coaxiales o fuera del conector en estos
sistemas.

— Use la punta de conexidn a tierra del conector de CA en servidores operados con CA.

Directrices de fiabilidad del sistema

Para ayudar a garantizar la refrigeracién y fiabilidad adecuadas del sistema, siga estrictamente estas
directrices:

Cada una de las bahias de unidad tiene una unidad o una bandeja de relleno instalada; o hay un panel
protector de interfaz electromagnética (EMI) o pantalla EMI para proteger el alojamiento de la unidad.

Si el servidor admite fuentes de alimentacién redundante de intercambio en caliente, cada una de las
bahias de la fuente de alimentacion tiene una fuente de alimentacién redundante instalada, o una bahia
tiene una fuente de alimentacién redundante instalada mientras la otra bahia esta cubierta por una
pantalla.

Deje el espacio adecuado alrededor del servidor para asegurarse de que su sistema de refrigeracion
funciona correctamente. Deje aproximadamente 50 mm (2 pulgadas) de espacio alrededor de la parte
frontal y de la parte posterior del servidor. No coloque objetos en la parte frontal de los ventiladores. Para
permitir la refrigeracion y el flujo de aire adecuados, instale la cubierta del servidor antes de encenderlo. Si
utiliza el servidor durante largos periodos de tiempo (mas de 30 minutos) con la cubierta del servidor
extraida, se podrian dafar los componentes del servidor.

Disponga correctamente los cables. Para algunas opciones, como tarjetas PCI Express, siga las
instrucciones de cableado que vienen con las opciones ademas de las instrucciones de este manual.

Asegurese de sustituir un ventilador anémalo antes de 48 horas.

Cuando sustituya una unidad de intercambio en caliente, instale una nueva unidad de intercambio en
caliente antes de 2 minutos de su extraccion.

Si el servidor tiene conductos de ventilacidon o deflectores de aire, no los extraiga mientras esté
ejecutando el servidor. Operar el servidor sin ductos de aire o deflectores de aire podria provocar que los
microprocesadores se sobrecalienten.
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e En el caso de servidores que admiten hasta dos microprocesadores, asegurese de que el segundo socket
de microprocesador siempre contenga un microprocesador o esté protegido por una cubierta de socket
de microprocesador.

Como trabajar en el interior del servidor con la alimentacion activada

Atencion: La electricidad estatica que se libera a los componentes internos del servidor cuando el servidor esta
encendido podria hacer que el servidor se detuviese, lo que podria causar la pérdida de datos. Para evitar este posible
problema, utilice siempre una mufiequera ESD u otro sistema con toma de tierra cuando trabaje en el interior del
servidor con la alimentacién activada.

El servidor da soporte a dispositivos de intercambio en caliente y esta disefiado para funcionar mientras esta
encendido con la cubierta extraida. Siga estas directrices cuando trabaje en el interior de un servidor que
esté encendido:

¢ Evite llevar ropa holgada en los antebrazos. Antes de trabajar en el interior del servidor, abotone las
camisas de manga larga; no lleve gemelos mientras trabaje en el interior del servidor.

¢ No permita que su corbata o bufanda cuelgue en el interior del servidor.

¢ Quitese las joyas, como por ejemplo brazaletes, collares, anillos y relojes de pulsera que queden
holgados.

e Saquese los objetos que tenga en el bolsillo de la camisa, como por ejemplo boligrafos o lapices. Estos
objetos podrian caer dentro del servidor al inclinarse sobre el mismo.

¢ Evite dejar caer objetos metalicos, como por ejemplo clips de papel, horquillas y tornillos, en el servidor.

Extraccion de la cubierta del servidor

Atencion: No abra el servidor ni intente repararlo antes de leer y comprender “Lea esto primero: informacién de
seguridad” en la pagina v y “Directrices” en la pagina 67.

Antes de comenzar, imprima todas las instrucciones relacionadas o asegurese de poder ver la version PDF
en otro sistema como referencia.

Nota: Segun el modelo, el aspecto del servidor puede ser levemente diferente a las ilustraciones de este
tema.

Para extraer la cubierta del servidor, haga lo siguiente:

1. Extraiga todos los soportes externos de las unidades y apague todos los dispositivos conectados y el
servidor. A continuacién, desconecte todos los cables de alimentacion de las tomas de alimentacion
eléctrica y todos los cables que estén conectados al servidor.

2. Si el servidor se instala en un armario bastidor, extraiga el servidor del armario bastidor y coldquelo en
una superficie plana, limpia y antiestatica. Consulte las Rack Installation Instructions (Instrucciones de
instalacién del bastidor) que se proporcionan con el servidor.

3. Utilice la llave sujeta en la parte posterior del servidor para desbloquear la cerradura de bloqueo H. A
continuacién, con un destornillador gire la cerradura del asa de cubierta F a la posicion desbloqueada.
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Figura 33. Desbloquear la cerradura de bloqueo y la cerradura del asa de cubierta

. Abra completamente el asa de cubierta y deslice la cubierta del servidor hacia la parte posterior hasta
liberarlo del chasis. A continuacion, levante la cubierta del servidor del chasis y coloque la cubierta del
servidor en una superficie limpia y plana.

Nota: Se recomienda que espere varios minutos para que el servidor se enfrie antes de extraer la
cubierta del servidor.

Atencién: Manipule la cubierta del servidor con cuidado. El pestillo de la cubierta puede dafarse en
caso de caerse la cubierta del servidor con el pestillo abierto.
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Figura 34. Extraccion de la cubierta del servidor

Para volver a instalar la cubierta del servidor, consulte “Reinstalacion de la cubierta del servidor y reconexion
de los cables” en la pagina 175.

Atencidn: Para permitir la refrigeracién y el flujo de aire adecuados, instale la cubierta del servidor antes de
encenderlo. Si utiliza el servidor durante mas de 30 minutos con la cubierta del servidor extraida, se podrian
dafar los componentes del servidor.

Extraccion y reinstalacion de las asas del bastidor

Atencion: No abra el servidor ni intente repararlo antes de leer y comprender “Lea esto primero: informacién de
seguridad” en la pagina v y “Directrices” en la pagina 67.

Antes de comenzar, imprima todas las instrucciones relacionadas o asegurese de poder ver la version PDF
en otro sistema como referencia.

Nota: Las asas del bastidor solo estan disponibles en los modelos de servidor en formato de bastidor.
Segun el modelo, el aspecto del servidor puede ser levemente diferente a las ilustraciones de este tema.

Para extraer y reinstalar las asas del bastidor, haga lo siguiente:

1. En cada lado del servidor, extraiga los tornillos que aseguran el asa del bastidor y, a continuacion,
extraiga el asa del bastidor del chasis.
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Figura 35. Extraccion de las asas del bastidor

2. Para volver a instalar las asas del bastidor, alinee los orificios de los tornillos en el asa del bastidor con
los orificios correspondientes en el chasis. Instale los tornillos para asegurar el asa del bastidor en cada

lado del servidor.

Figura 36. Instalacion de las asas del bastidor

Extraccion y reinstalaciéon del escudo de refrigeracion

Debe extraerse el escudo de refrigeracion para permitir el acceso de la mayoria de los componentes del
servidor. En este tema se proporcionan instrucciones sobre cémo extraer y reinstalar el escudo de
refrigeracion.

Extraccion del escudo de refrigeracion

Atencion: No abra el servidor ni intente repararlo antes de leer y comprender “Lea esto primero: informacién de
seguridad” en la pagina v y “Directrices” en la pagina 67.
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Antes de comenzar, imprima todas las instrucciones relacionadas o asegurese de poder ver la version PDF
en otro sistema como referencia.

Nota: Segun el modelo, el aspecto del servidor puede ser levemente diferente a la ilustracion de este tema.

Para extraer el escudo de refrigeracion, haga lo siguiente:

1. Extraiga todos los soportes externos de las unidades y apague todos los dispositivos conectados y el
servidor. A continuacién, desconecte todos los cables de alimentaciéon de las tomas de alimentacion
eléctrica y todos los cables que estén conectados al servidor.

2. Si el servidor se instala en un armario bastidor, extraiga el servidor del armario bastidor y coléquelo en
una superficie plana, limpia y antiestatica. Consulte las Rack Installation Instructions (Instrucciones de
instalacién del bastidor) que se proporcionan con el servidor.

3. Extraiga la cubierta del servidor. Consulte “Extraccion de la cubierta del servidor” en la pagina 70.

4. Localice el escudo de refrigeracion y levantelo para extraerlo del servidor.
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Figura 37. Extraccion del escudo de refrigeracion
Atencion: Para permitir la refrigeracion y el flujo de aire adecuados, reinstale el escudo de refrigeracién

antes de encender el servidor. Si utiliza el servidor durante mas de 30 minutos sin el escudo de refrigeracion,
se podrian dafar los componentes del servidor.

Reinstalacion del escudo de refrigeracion

Atencion: No abra el servidor ni intente repararlo antes de leer y comprender “Lea esto primero: informacion de
seguridad” en la pagina v y “Directrices” en la pagina 67.

Antes de comenzar, imprima todas las instrucciones relacionadas o asegurese de poder ver la version PDF
en otro sistema como referencia.
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Nota: Segun el modelo, el aspecto del servidor puede ser levemente diferente a la ilustracién de este tema.

Para reinstalar el escudo de refrigeracion, haga lo siguiente:

1. Asegurese de que todos los componentes se hayan vuelto a montar correctamente y de que no haya
quedado ninguna herramienta ni ningun tornillo flojo en el interior del servidor.

2. Asegurese de que todos los cables dentro del servidor estén dispuestos apropiadamente para que no
interfieran con la instalacién del escudo de refrigeracion.

3. Tenga en cuenta la orientacion del escudo de refrigeracion y, a continuacion, coléquelo sobre el
servidor. Alinee las pestafias en ambos lados del escudo de refrigeracion con los orificios
correspondiente en ambos lados del chasis. A continuacion, baje el escudo de refrigeracion en el chasis
hasta que quede encajado.
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Figura 38. Reinstalacion del escudo de refrigeracion

4. Vaya a “Reinstalacion de la cubierta del servidor y reconexion de los cables” en la pagina 175.

Extraccion y reinstalacién del marco biselado frontal

Atencion: No abra el servidor ni intente repararlo antes de leer y comprender “Lea esto primero: informacién de
seguridad” en la pagina v y “Directrices” en la pagina 67.

Antes de comenzar, imprima todas las instrucciones relacionadas o asegurese de poder ver la version PDF
en otro sistema como referencia.

Nota: Segun el modelo, el aspecto del servidor puede ser levemente diferente a las ilustraciones de este
tema.

Para extraer y reinstalar el marco biselado frontal, siga estos pasos:
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1. Extraiga todos los soportes externos de las unidades y apague todos los dispositivos conectados y el
servidor. A continuacién, desconecte todos los cables de alimentacion de las tomas de alimentacion
eléctrica y todos los cables que estén conectados al servidor.

2. Si el servidor se instala en un armario bastidor, extraiga el servidor del armario bastidor y coléquelo en
una superficie plana, limpia y antiestatica. Consulte las Rack Installation Instructions (Instrucciones de
instalacién del bastidor) que se proporcionan con el servidor.

3. En funcién del modelo, realice una de las siguientes acciones:

¢ Extraiga las asas del bastidor. Consulte “Extraccion y reinstalacion de las asas del bastidor” en la
pagina 72.

¢ Abra la puerta frontal y, a continuacion, extraiga la puerta frontal levantandola ligeramente, hasta que
pueda extraerla completamente.
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Figura 39. Extraccion de la puerta frontal

4. Extraiga la cubierta del servidor. Consulte “Extraccién de la cubierta del servidor” en la pagina 70.

5. Extraiga todas las unidades, bandejas de relleno o pantallas protectoras. Consulte los temas
relacionados en “Instalacidn, extraccién o sustitucion de hardware” en la pagina 81.

6. Primero presione las tres pestafas plasticas de la derecha y, a continuacion, suelte las tres pestafas
plasticas de la izquierda. Luego, gire el marco biselado frontal hacia afuera para extraerlo.

76  ThinkServer TD350 Guia del usuario y Manual de mantenimiento de hardware



Figura 40. Extraccion del marco biselado frontal
7. Para volver a instalar el marco biselado frontal, alinee las seis pestafias con las muescas

correspondientes del chasis. A continuacion, presione el marco biselado frontal hacia dentro hasta que
encaje en su posicion.
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Figura 41. Reinstalacion del marco biselado frontal.

8. Vuelva a instalar todas las unidades, bandejas de relleno o pantallas protectoras. Consulte los temas
relacionados en “Instalacién, extraccién o sustitucion de hardware” en la pagina 81.

9. Vuelva a instalar la cubierta del servidor. Consulte “Reinstalacion de la cubierta del servidor y
reconexion de los cables” en la pagina 175.

10. En funcion del modelo, realice una de las siguientes acciones:

¢ Vuelva a instalar de las asas del bastidor. Consulte “Extraccion y reinstalacion de las asas del
bastidor” en la pagina 72.

¢ Alinee las dos pestafas plasticas de la puerta frontal con los orificios correspondientes del chasis. A
continuacién, mueva la puerta frontal hacia dentro y luego tirela ligeramente hacia abajo, hasta que
las pestanas la aseguren en su lugar.
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Figura 42. Reinstalacion de la puerta frontal

11. Vaya a “Cémo finalizar la sustitucion de piezas” en la pagina 175.

Extraccion y reinstalacion del soporte de la tarjeta PCle

Atencion: No abra el servidor ni intente repararlo antes de leer y comprender “Lea esto primero: informacion de
seguridad” en la pagina v y “Directrices” en la pagina 67.

Antes de comenzar, imprima todas las instrucciones relacionadas o asegurese de poder ver la version PDF
en otro sistema como referencia.

Nota: Segun el modelo, el aspecto del servidor puede ser levemente diferente a las ilustraciones de este
tema.

Para extraer y volver a instalar el soporte de la tarjeta PCle, haga lo siguiente:

1. Extraiga todos los soportes externos de las unidades y apague todos los dispositivos conectados y el
servidor. A continuacién, desconecte todos los cables de alimentacién de las tomas de alimentacién
eléctrica y todos los cables que estén conectados al servidor.

2. Si el servidor se instala en un armario bastidor, extraiga el servidor del armario bastidor y coléquelo en
una superficie plana, limpia y antiestatica. Consulte las Rack Installation Instructions (Instrucciones de
instalacion del bastidor) que se proporcionan con el servidor. Si el servidor esta en formato torre,
apoyelo sobre un lado para una operaciéon mas facil.

3. Extraiga la cubierta del servidor. Consulte “Extraccion de la cubierta del servidor” en la pagina 70.
4. Extraiga el escudo de refrigeracion. Consulte “Extraccion del escudo de refrigeracion” en la pagina 73.
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5. Para extraer el soporte de la tarjeta PCle, presione la pestana de liberacion By, con cuidado, libere el
soporte de la tarjeta PCle del chasis al mismo tiempo.

Figura 43. Extraccion del soporte de la tarjeta PCle

6. Antes de volver a instalar el soporte de la tarjeta PCle, ubique el lugar correcto en el chasis para instalar
el soporte. Su servidor viene con dos soportes de la tarjeta PCle, cada uno de los cuales tiene una
marca en la parte posterior.

¢ Instale el soporte de la tarjeta PCle con la marca A en la abrazadera con la marca A en el chasis.
¢ Instale el soporte de la tarjeta PCle con la marca B en la abrazadera con la marca B en el chasis.

7. Para volver a instalar el soporte de la tarjeta PCle, tenga en cuenta la orientacién y el tipo del soporte de
la tarjeta PCle. Alinee los orificios en el soporte de la tarjeta PCle con los apéndices de montaje
correspondientes en el chasis. A continuacion, presione ligeramente el soporte de la tarjeta PCle hasta
que encaje en su posicion.

Figura 44. Instalacion del soporte de la tarjeta PCle
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Instalacion, extraccion o sustitucion de hardware

En este tema se proporcionan instrucciones acerca de cémo instalar, extraer o sustituir hardware del
servidor. Puede ampliar las capacidades del servidor afiadiendo nuevos dispositivos de hardware, como
maodulos de memoria u otras opciones de servidor, y mantener el servidor sustituyendo los dispositivos de
hardware con problemas.

Si manipula una opcién de servidor, consulte las instrucciones de instalacién y extraccién adecuadas en
este tema junto con las instrucciones proporcionadas con la opcién.

Notas:

Utilice solo piezas proporcionadas por Lenovo.
Segun el modelo, el aspecto del servidor puede ser levemente diferente a las ilustraciones de este tema.

La refrigeracion y la integridad EMI del servidor estan protegidas si todas las bahias de unidad estan
cubiertas u ocupadas. Al instalar una unidad interna, guarde la pantalla protectora EMI o la bandeja de
relleno de la bahia de unidad en caso de que posteriormente extraiga el dispositivo.

Atencion: Una bahia de unidad sin ocupar o sin una cubierta, bandeja de relleno, relleno o cualquier otra
proteccion puede afectar la refrigeracion y la integridad EMI del servidor, lo que puede producir un
sobrecalentamiento o dafos en los componentes.

Instalacion o extraccion de un modulo de memoria

Este tema contiene los siguientes elementos:

“Reglas de instalacion del médulo de memoria” en la pagina 81
“Instalacion de un médulo de memoria” en la pagina 86
“Extraccion de un médulo de memoria” en la pagina 88

Nota: Los modulos de memoria son sensibles a la descarga electrostatica. Asegurese de leer y comprender
primero “Manejo de dispositivos sensibles a la electricidad estatica” en la pagina 68 y de realizar la
operacion cuidadosamente.

Reglas de instalacion del médulo de memoria
El servidor tiene 16 ranuras para memoria y las siguientes caracteristicas:

Cada ranura admite RDIMM de doble velocidad de datos 4 (DDR4) de 4 GB, 8 GB, 16 GB y 32 GB.
Cada ranura admite médulos de memoria dual de reduccién de carga de 32 GB y 64 GB DDR4 (LRDIMM).

El servidor admite hasta ocho médulos de memoria cuando hay un microprocesador instalado y hasta 16
maodulos de memoria cuando hay dos microprocesadores instalados.

La memoria minima del sistema es de 4 GB (solo un microprocesador instalado y solo un RDIMM de 4 GB
instalado en la ranura CPU1 DIMMAT1).

La memoria maxima del sistema es de 1024 GB (dos microprocesadores instalados y un LRDIMM de 64
GB instalado en cada una de las 16 ranuras de memoria).

Nota: Si el servidor tiene un mddulo de memoria de 64 GB y 2400 mhz instalado, asegurese de que la
temperatura ambiente no exceda los 35 °C (95 °F) y que todos los ventiladores del sistema funcionan
correctamente. Si un ventilador del sistema falla, apague el servidor inmediatamente y sustituya el ventilador
del sistema lo mas rapidamente posible, para evitar un error en el sistema o la pérdida de datos. Para
sustituir un ventilador del sistema, consulte Sustituir el ventilador del sistema.
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Para obtener mas informacion acerca de los médulos de memoria en su modelo de servidor especifico, use
el programa Setup Utility: Consulte “Visualizacion de informacion en el programa Setup Utility” en la pagina
55.

Para obtener una lista de las opciones del médulo de memoria ThinkServer compatible, vaya a:
http://lenovoquickpick.com/usa/home/thinkserver/rack-and-tower-server

Antes de instalar un médulo de memoria, asegurese acatar las siguientes directrices:

¢ Todos los mddulos de memoria que se instalaran deben ser del mismo tipo (RDIMM o LRDIMM).

e Cuando instale los médulos de memoria con diferentes filas en un canal, comience desde la ranura
situada mas lejos en el canal e instale primero el médulo de memoria que tenga mas filas.

¢ Siinstala médulos de memoria 1.35 Vy 1.50 V en las ranuras de memoria para el mismo
microprocesador, debe configurar el voltaje de trabajo en el BIOS, de modo que todos los mdédulos de
memoria se ejecuten a 1.50 V.

e Cuando instala los médulos de memoria con distintas frecuencias en las ranuras de memoria para el
mismo microprocesador, todos los mdédulos de memoria se ejecutan a la frecuencia mas baja.

¢ Se recomienda que instale los médulos de memoria de bajo voltaje en las ranuras de memoria para el
mismo microprocesador para garantizar un bajo consumo de energia.

¢ Se recomienda que instale los médulos de memoria de alta frecuencia en las ranuras de memoria para el
mismo microprocesador para garantizar un alto rendimiento.

La siguiente ilustracion muestra las ubicaciones de todas las ranuras de memoria en una placa del sistema
que tiene dos microprocesadores (también conocida como CPU) instalados.
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Figura 45. Ranuras de memoria en la placa del sistema

La siguiente tabla explica las reglas de instalacién del médulo de memoria para servidores que tienen solo
un microprocesador (CPU1) instalado. La marca “X” indica las ranuras de memoria en las que se deben
instalar los modulos de memoria en las distintas situaciones.

Nota: Asegurese de observar las directrices de instalacion al principio de este tema.
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Figura 46. CPU1 DIMM

CPU1 DIMMA-
CPU1 DIMMAZ2
CPU1 DIMMB1
CPU1 DIMMB2
CPuU"1
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CPU1 DIMMD1
CPU1 DIMMC2
CPU1 DIMMCH1

Tabla 3. Reglas de instalacion de moédulos de memoria para servidores con un microprocesador

CPU1 DIMM A1 A2 B1 B2 C1 C2 D1 D2
1 DIMM X
2 DIMM X X
4 DIMM X X X
8 DIMM X X X X X X X X

La siguiente tabla explica las reglas de instalacién del médulo de memoria para servidores que tienen dos
microprocesadores (CPU1 y CPU2) instalados. La marca “X” indica las ranuras de memoria en las que se
deben instalar los médulos de memoria en las distintas situaciones.

Nota: Asegurese de observar las directrices de instalacion al principio de este tema.

cPru2

DIMMC1

cPruZ2

DIMMC2

cPru2

DIMMD1

cpru2

DIMMD2

CPruZ2

cpPru2

DIMMB2

cPruZ2

DIMMB1

cpPru2

DIMMAZ2

cPru2

DIMMA1

Figura 47. CPU1 DIMM y CPU2 DIMM

CPU1 DIMMAT
CPU1 DIMMAZ2
CPU1 DIMMB1
CPU1 DIMMB2
CPU1
CPU1 DIMMD2
CPU1 DIMMD1
CPU1 DIMMC2
CPU1 DIMMCH1

Tabla 4. Reglas de instalacion de modulos de memoria para servidores con dos microprocesadores

CPU1 DIMM CPU2 DIMM
Al A2 | B1 B2 | C1 C2 | D1 D2 | A1 A2 | B1 B2 | C1 C2 | D1 D2
4 DIMM X X X
8 DIMM X X X X X X X
16 DIMM X X X X X X X X X X X X X
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La siguiente seccion explica las reglas de instalacion del médulo de memoria en modalidad independiente,
modalidad de duplicado, modalidad de recambio y modalidad simultanea.

Orden de instalacion del médulo de memoria en modalidad independiente

En modalidad independiente, las caracteristicas RAS no estan disponibles. Para obtener informacion sobre
las caracteristicas RAS, consulte la seccidn relacionada en “Caracteristicas” en la pagina 7.

Nota: Todos los médulos de memoria que se instalaran deben ser del mismo tipo (LRDIMM o RDIMM).
También se recomienda que todos los médulos de memoria tengan la mismo frecuencia, voltaje y nimero
de filas.

La siguiente tabla explica la orden de instalacion del médulo de memoria para servidores que tienen solo un
microprocesador (CPU1) instalado.

Tabla 5. Orden de instalacion de mddulos de memoria en modalidad independiente para servidores con un
microprocesador

CPU1 DIMM A1 A2 B1 B2 C1 Cc2 D1 D2
Orden de
instalacion de 1 5 2 6 3 7 4 8
DIMM

La siguiente tabla explica la orden de instalaciéon del médulo de memoria para servidores que tienen dos
microprocesadores (CPU1 y CPU2) instalados.

Tabla 6. Orden de instalacion de mddulos de memoria en modalidad independiente para servidores con dos
microprocesadores

CPU1 DIMM CPU2 DIMM
Al | A2 | B1 B2 | C1 | C2 | D1 | D2 | A1 A2 | B1 B2 | C1 | C2 | D1 D2
Orden de
instalacion de 1 9 3 11 5 13 7 15 2 10 4 12 6 14 8 16
DIMM

Orden de instalacion del médulo de memoria en modalidad de duplicado

En modalidad de duplicado, el servidor mantiene dos copias idénticas de todos los datos en la memoria y
las caracteristicas RAS estan disponibles. Para obtener informacion sobre las caracteristicas RAS, consulte
la seccion relacionada en “Caracteristicas” en la pagina 7.

Nota: Todos los médulos de memoria que se instalaran deben ser del mismo tipo (LRDIMM o RDIMM).
También se recomienda que todos los médulos de memoria tengan la mismo frecuencia, voltaje y nimero
de filas.

La siguiente tabla explica la orden de instalaciéon del médulo de memoria para servidores que tienen solo un
microprocesador (CPU1) instalado.

Tabla 7. Orden de instalacion de mddulos de memoria en modalidad de duplicado para servidores con un
microprocesador

CPU1 DIMM A1 A2 B1 B2 C1 Cc2 D1 D2
Orden de
instalacion de 1 5 2 6 3 7 4 8
DIMM
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La siguiente tabla explica la orden de instalacién del médulo de memoria para servidores que tienen dos
microprocesadores (CPU1 y CPU2) instalados.

Tabla 8. Orden de instalacion de mddulos de memoria en modalidad de duplicado para servidores con dos
microprocesadores

CPU1 DIMM CPU2 DIMM
Al | A2 | B1 B2 | C1 | C2 | D1 D2 | A1l A2 | B1 B2 | C1 | C2 | D1 D2
Orden de
instalacion de 1 9 2 10 5 13 6 14 3 11 4 12 7 15 8 16
DIMM

Orden de instalacion del médulo de memoria en modalidad de recambio

La modalidad de recambio proporciona redundancia de memoria. En este modo, las caracteristicas RAS
estan disponibles. Para obtener informacion sobre las caracteristicas RAS, consulte la seccién relacionada
en “Caracteristicas” en la pagina 7.

Nota: Todos los médulos de memoria que se instalaran deben ser del mismo tipo (LRDIMM o RDIMM).
También se recomienda que todos los médulos de memoria tengan la mismo frecuencia, voltaje y nimero
de filas.

El servidor admite modalidad de recambio de fila. En la modalidad de recambio de fila, una fila de un médulo
de memoria funciona como fila de recambio para las otras del mismo canal. La fila de recambio no esta
disponible como memoria del sistema. Para habilitar la modalidad de recambio, asegurese de que:

e Como minimo tres filas estan disponibles en un canal.
¢ | a capacidad de la fila de recambio debe ser igual a 0 mayor que la capacidad de las otras filas del mismo
canal.

La siguiente tabla explica la orden de instalacion del médulo de memoria para servidores que tienen solo un
microprocesador (CPU1) instalado.

Tabla 9. Orden de instalacion de mddulos de memoria en modalidad de recambio para servidores con un
microprocesador

CPU1 DIMM A1 A2 B1 B2 C1 Cc2 D1 D2
Orden de
instalacion de 1 2 3 4 5 6 7 8
DIMM

La siguiente tabla explica la orden de instalacion del médulo de memoria para servidores que tienen dos
microprocesadores (CPU1 y CPU2) instalados.

Tabla 10. Orden de instalacion de mddulos de memoria en modalidad de recambio para servidores con dos
microprocesadores

CPU1 DIMM CPU2 DIMM
Al | A2 | B1 B2 |C1|C2 | Di|D2|A1T|A2|B1 | B2]|]C1]|]C2]|D1| D2
Orden de
instalacion de 1 2 5 6 9 10 | 13 | 14 3 4 7 8 11 12 | 15 | 16
DIMM

Orden de instalacion del médulo de memoria en modalidad simultanea
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En modalidad simultanea, las caracteristicas RAS no estan disponibles. Para obtener informacion sobre las
caracteristicas RAS, consulte la seccion relacionada en “Caracteristicas” en la pagina 7.

Nota: Todos los médulos de memoria que se instalaran deben ser del mismo tipo (LRDIMM o RDIMM).
También se recomienda que todos los médulos de memoria tengan la mismo frecuencia, voltaje y nimero
de filas.

La siguiente tabla explica la orden de instalacion del médulo de memoria para servidores que tienen solo un
microprocesador (CPU1) instalado.

Tabla 11. Orden de instalacion de mddulos de memoria en modalidad simultanea para servidores con un
microprocesador

CPU1 DIMM A1 A2 B1 B2 C1 Cc2 D1 D2
Orden de
instalacion de 1 5 2 6 3 7 4 8
DIMM

La siguiente tabla explica la orden de instalacion del médulo de memoria para servidores que tienen dos
microprocesadores (CPU1 y CPU2) instalados.

Tabla 12. Orden de instalacion de mddulos de memoria en modalidad simultanea para servidores con dos
microprocesadores

CPU1 DIMM CPU2 DIMM
Al | A2 | Bl B2 | C1 | C2 | D1 | D2 | A1 A2 | B1 B2 | C1 | C2 | D1 D2
Orden de
instalacion de 1 9 2 10 5 13 6 14 3 11 4 12 7 15 8 16
DIMM

Instalacion de un médulo de memoria

Atencion: No abra el servidor ni intente repararlo antes de leer y comprender “Lea esto primero: informacion de
seguridad” en la pagina v y “Directrices” en la pagina 67.

Antes de comenzar, imprima todas las instrucciones relacionadas o asegurese de poder ver la version PDF
en otro sistema como referencia.

Notas:

¢ Para optimizar el rendimiento del sistema, asegurese de seguir las reglas de instalacion de médulos de
memoria al realizar la operacion. Consulte “Reglas de instalacién del médulo de memoria” en la pagina
81.

e Utilice la documentacion que se proporciona con el médulo de memoria y siga estas instrucciones
ademas de las instrucciones de este tema.

Para instalar un médulo de memoria, haga lo siguiente:

1. Extraiga todos los soportes externos de las unidades y apague todos los dispositivos conectados y el
servidor. A continuacién, desconecte todos los cables de alimentacién de las tomas de alimentacion
eléctrica y todos los cables que estén conectados al servidor.

2. Si el servidor se instala en un armario bastidor, extraiga el servidor del armario bastidor y coléquelo en
una superficie plana, limpia y antiestatica. Consulte las Rack Installation Instructions (Instrucciones de
instalacion del bastidor) que se proporcionan con el servidor. Si el servidor esta en formato torre,
apdyelo sobre un lado para una operacion mas facil.
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. Extraiga la cubierta del servidor. Consulte “Extraccion de la cubierta del servidor” en la pagina 70.
. Extraiga el escudo de refrigeracion. Consulte “Extraccion del escudo de refrigeracion” en la pagina 73.

. Ubique las ranuras de memoria en la placa del sistema. Consulte “Componentes de la placa del
sistema” en la pagina 45.

. Extraiga cualquier pieza y desconecte cualquier cable que pueda impedir el acceso a las ranuras de
memoria.

. Abra los clips de sujecion de la ranura de memoria adecuada. Consulte en el apartado “Reglas de
instalacion del médulo de memoria” en la pagina 81 para obtener informacion de la secuencia de
instalacion.

Figura 48. Apertura de los clips de sujecion de la ranura de memoria

. Ponga en contacto la bolsa antiestatica que contiene el nuevo médulo de memoria con cualquier
superficie no pintada de la parte exterior del servidor. A continuacién, extraiga el médulo de memoria
nuevo del paquete.

Nota: Maneje cuidadosamente el médulo de memoria por sus extremos.

. Coloque el nuevo mdédulo de memoria sobre la ranura de memoria. Asegurese de que la muesca | en el
nuevo moédulo de memoria quede alineada con la llave B de la ranura de memoria. A continuacion,
empuje el nuevo médulo de memoria perpendicularmente en la ranura de memoria hasta que se cierren
los clips de sujecion y el nuevo médulo de memoria encaje en su posicion.

Nota: Si queda un espacio entre el médulo de memoria y los clips de sujecién, este no se ha instalado
correctamente. Abra los clips de sujecion, extraiga el médulo de memoria y, a continuacién, vuelva a
colocarlo en la ranura de memoria hasta que los clips de sujecion estén completamente cerrados.

E/

Figura 49. Instalacion de un mddulo de memoria
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10. Vuelva a instalar las piezas y reconectar los cables que extrajo.

Qué debe hacer a continuacion:

e Para trabajar con otra pieza de hardware, vaya al apartado pertinente.
e Para completar la instalacién, vaya a “Coémo finalizar la sustitucion de piezas” en la pagina 175.

Extraccion de un médulo de memoria

Atencion: No abra el servidor ni intente repararlo antes de leer y comprender “Lea esto primero: informacion de
seguridad” en la pagina v y “Directrices” en la pagina 67.

Antes de comenzar, imprima todas las instrucciones relacionadas o asegurese de poder ver la version PDF
en otro sistema como referencia.

Nota: Para optimizar el rendimiento del sistema, asegurese de seguir las reglas de instalacion de médulos
de memoria al realizar la operacion. Consulte “Reglas de instalacion del médulo de memoria” en la pagina
81.

Para extraer un médulo de memoria, haga lo siguiente:

1. Extraiga todos los soportes externos de las unidades y apague todos los dispositivos conectados y el
servidor. A continuacién, desconecte todos los cables de alimentacion de las tomas de alimentacién
eléctrica y todos los cables que estén conectados al servidor.

2. Si el servidor se instala en un armario bastidor, extraiga el servidor del armario bastidor y coléquelo en
una superficie plana, limpia y antiestatica. Consulte las Rack Installation Instructions (Instrucciones de
instalacién del bastidor) que se proporcionan con el servidor. Si el servidor esta en formato torre,
apodyelo sobre un lado para una operacion mas facil.

3. Extraiga la cubierta del servidor. Consulte “Extraccién de la cubierta del servidor” en la pagina 70.
4. Extraiga el escudo de refrigeracion. Consulte “Extraccion del escudo de refrigeraciéon” en la pagina 73.

5. Ubique las ranuras de memoria en la placa del sistema. Consulte “Componentes de la placa del
sistema” en la pagina 45.

6. Extraiga cualquier pieza y desconecte cualquier cable que pueda impedir el acceso a las ranuras de
memoria.

7. Ubique el médulo de memoria que desea extraer y abra los clips de sujecién a ambos extremos. Luego,
sujete el médulo de memoria por sus extremos y tire cuidadosamente hacia arriba para extraerlo de la
ranura de memoria.

Figura 50. Extraccion de un médulo de memoria

8. Vuelva a instalar las piezas y reconectar los cables que extrajo.
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9. Si se le indica que devuelva el médulo de memoria antiguo, siga todas las instrucciones del embalaje y
utilice los materiales de embalaje que se le suministraron para el envio.

Qué debe hacer a continuacion:
* Para trabajar con otra pieza de hardware, vaya al apartado pertinente.

e Para completar el procedimiento de sustitucion, vaya a “Cémo finalizar la sustitucion de piezas” en la
pagina 175.

Instalacion o extraccion de una tarjeta PCle

Su servidor viene con siete ranuras de la tarjeta PCI Express (PCle). En funcion de sus necesidades, puede
instalar una tarjeta PCle para obtener la funcién correspondiente o eliminar la tarjeta si es necesario. La
tarjeta PCle puede ser una tarjeta Ethernet, un Host Bus Adapter, una tarjeta PCle RAID, una tarjeta de
interposicion PCle, una unidad de estado sélido PCle o cualquier otra tarjeta PCle soportadas. Las tarjetas
PCle varian segun el tipo, pero los procedimientos de instalacion y extraccion son los mismos.

Nota: Las tarjetas PCle son muy sensibles a la descarga electrostatica. Asegurese de leer y comprender
primero “Manejo de dispositivos sensibles a la electricidad estatica” en la pagina 68 y de realizar la
operacién cuidadosamente.

Instalacion de una tarjeta PCle

Atencion: No abra el servidor ni intente repararlo antes de leer y comprender “Lea esto primero: informacion de
seguridad” en la pagina v y “Directrices” en la pagina 67.

Antes de comenzar, imprima todas las instrucciones relacionadas o asegurese de poder ver la version PDF
en otro sistema como referencia.

Notas:

e En funcidn del tipo especifico, el aspecto de la tarjeta PCle puede ser diferente de las ilustraciones de
este tema.

e Utilice la documentacion que viene con la tarjeta PCle y siga esas instrucciones ademas de las
instrucciones de este tema.

e Asegurese de crear una copia de seguridad de los datos antes de instalar una tarjeta RAID debido a que
es posible que deba volver a configurar RAID y volver a instalar el sistema operativo después de instalar la
tarjeta RAID.

Para instalar una tarjeta PCle, haga lo siguiente:

1. Extraiga todos los soportes externos de las unidades y apague todos los dispositivos conectados y el
servidor. A continuacién, desconecte todos los cables de alimentacién de las tomas de alimentacién
eléctrica y todos los cables que estén conectados al servidor.

2. Si el servidor se instala en un armario bastidor, extraiga el servidor del armario bastidor y coléquelo en
una superficie plana, limpia y antiestatica. Consulte las Rack Installation Instructions (Instrucciones de
instalacion del bastidor) que se proporcionan con el servidor. Si el servidor esta en formato torre,
apoyelo sobre un lado para una operacion mas facil.

3. Extraiga la cubierta del servidor. Consulte “Extraccion de la cubierta del servidor” en la pagina 70.
4. Extraiga el escudo de refrigeracion. Consulte “Extraccién del escudo de refrigeraciéon” en la pagina 73.

5. Ubique una ranura de PCle apropiada en la placa del sistema para la instalacion de la tarjeta PCle. Para
obtener informacién sobre las ranuras de la tarjeta PCle, consulte “Componentes de la placa del
sistema” en la pagina 45.
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Nota: Siinstala Lenovo ThinkServer 8885e PCle 12Gb SAS Adapter by PMC, asegurese de tener en
cuenta las siguientes directrices:

e El servidor tiene dos microprocesadores instalados.

¢ | enovo ThinkServer 8885e PCle 12Gb SAS Adapter by PMC se debe instalar en la ranura de la tarjeta
PCle 4.

6. Extraiga las piezas y desconecte los cables que puedan impedir la operacion.
7. Gire el seguro de la ranura de la tarjeta PCle hasta la posicidn abierta.

Figura 51. Giro del seguro de la ranura de la tarjeta PCle hasta la posicion abierta

8. Extraiga la abrazadera de la ranura de la tarjeta PCle. Guarde la abrazadera de la ranura de la tarjeta
PCle en caso de que posteriormente extraiga la tarjeta PCle y necesite la abrazadera para cubrir el
espacio.

Figura 52. Extraccion de la abrazadera de la ranura de la tarjeta PCle
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9. Ponga en contacto el envase antiestatico que contiene la tarjeta PCle con cualquier superficie no
pintada de la parte exterior del servidor. A continuacién, maneje con cuidado la tarjeta PCle por los
extremos y extraigala del envase.

10. Coloque la nueva tarjeta PCle sobre la ranura de la tarjeta PCle. A continuacion, presione con cuidado la
tarjeta PCle hacia abajo hasta que esté bien instalada en la ranura.

Figura 53. Instalacion de la tarjeta PCle

11. Cierre el seguro de la ranura de la tarjeta PCle para asegurar la tarjeta PCle instalada.

LN
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Figura 54. Cierre del seguro de la ranura de la tarjeta PCle

12. En funcion del tipo de tarjeta PCle, es posible que tenga que conectar los cables necesarios. Consulte la
documentacion que viene con la tarjeta PCle para obtener informacién especifica.

Qué debe hacer a continuacion:
e Para trabajar con otra pieza de hardware, vaya al apartado pertinente.
e Para completar la instalacién, vaya a “Como finalizar la sustitucion de piezas” en la pagina 175.
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Cuando instale una tarjeta Ethernet, continue para instalar el controlador de la tarjeta Ethernet. Este paso
no es necesario si el sistema operativo se ha instalado utilizando el programa Lenovo ThinkServer
Deployment Manager. Para instalar el manualmente el controlador de la tarjeta Ethernet, visite el sitio Web
de Lenovo, en: http://www.lenovo.com/drivers y siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.

Si instala una tarjeta RAID, realice lo siguiente:
1. Configure RAID para el servidor. Consulte “Configuracion de RAID” en la pagina 63.

2. Compruebe la version de firmware de la nueva tarjeta RAID pulsando Ctrl+H al iniciar el programa
Setup Utility.

3. Vaya a http://www.lenovo.com/drivers y siga las instrucciones de la pagina Web para descargar la
version del firmware mas reciente. A continuacion, instale el firmware en el servidor.

Extraccion de una tarjeta PCle

Atencion: No abra el servidor ni intente repararlo antes de leer y comprender “Lea esto primero: informacién de
seguridad” en la pagina v y “Directrices” en la pagina 67.

Antes de comenzar, imprima todas las instrucciones relacionadas o asegurese de poder ver la versiéon PDF

en

otro sistema como referencia.

Notas:

Pa

1.
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Utilice la documentacién que viene con la tarjeta PCle y siga esas instrucciones ademas de las
instrucciones de este tema.

En funcion del tipo especifico, el aspecto de la tarjeta PCle puede ser diferente de las ilustraciones de
este tema.

ra extraer una tarjeta PCle, haga lo siguiente:

Extraiga todos los soportes externos de las unidades y apague todos los dispositivos conectados y el
servidor. A continuacién, desconecte todos los cables de alimentacion de las tomas de alimentacién
eléctrica y todos los cables que estén conectados al servidor.

. Si el servidor se instala en un armario bastidor, extraiga el servidor del armario bastidor y coléquelo en
una superficie plana, limpia y antiestatica. Consulte las Rack Installation Instructions (Instrucciones de
instalacion del bastidor) que se proporcionan con el servidor. Si el servidor esta en formato torre,
apodyelo sobre un lado para una operacion mas facil.

Extraiga la cubierta del servidor. Consulte “Extraccion de la cubierta del servidor” en la pagina 70.
Extraiga el escudo de refrigeracion. Consulte “Extraccion del escudo de refrigeracion” en la pagina 73.
Ubique la tarjeta PCle.

En funcion del tipo de tarjeta PCle, es posible que también deba desconectar todos los cables desde la
tarjeta PCle, la placa del sistema o la placa posterior.

Gire el seguro de la ranura de la tarjeta PCle que asegura la tarjeta PCle a la posicién abierta.
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Figura 55. Giro del seguro de la ranura de la tarjeta PCle hasta la posicion abierta

8. Sujete la tarjeta PCle por los extremos y tire suavemente de ella hacia fuera de la ranura de la tarjeta
PCle. La tarjeta PCle cabe justamente en la ranura de la tarjeta PCle. Si es necesario, mueva de manera
alternada cada lado de la tarjeta PCle hasta que se haya extraido completamente de la ranura.

Figura 56. Extraccion de la tarjeta PCle

9. Instale una nueva tarjeta PCle para sustituir la antigua. Consulte “Instalacion de una tarjeta PCle” en la
pagina 89. De lo contrario, instale la abrazadera de la ranura de la tarjeta PCle para cubrir el lugar.

10. Cierre el seguro de la ranura de la tarjeta PCle.

11. Sise le indica que devuelva la tarjeta PCle antigua, siga todas las instrucciones del embalaje y utilice los
materiales de embalaje que se le proporcionan para realizar el envio.

Qué debe hacer a continuacion:

e Para trabajar con otra pieza de hardware, vaya al apartado pertinente.

e Para completar el procedimiento de sustitucion, vaya a “Cémo finalizar la sustitucion de piezas” en la
pagina 175.
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¢ Cuando elimine una tarjeta RAID, vuelva a configurar RAID para el servidor. Consulte “Configuracién de

RAID” en la pagina 63.

Instalacion o extraccion del médulo SD

Este tema contiene los siguientes elementos:

“Instalacion del médulo SD” en la pagina 94
“Extraccion del modulo SD” en la pagina 95

Instalacion del médulo SD

Atencion: No abra el servidor ni intente repararlo antes de leer y comprender “Lea esto primero: informacién de
seguridad” en la pagina v y “Directrices” en la pagina 67.

Antes de comenzar, imprima todas las instrucciones relacionadas o asegurese de poder ver la version PDF
en otro sistema como referencia.

Nota: Utilice la documentacion que viene con el médulo SD y siga esas instrucciones ademas de las
instrucciones de este tema.

Para instalar el médulo SD, haga lo siguiente:

1.

o o ko
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Extraiga todos los soportes externos de las unidades y apague todos los dispositivos conectados y el
servidor. A continuacién, desconecte todos los cables de alimentacion de las tomas de alimentacion
eléctrica y todos los cables que estén conectados al servidor.

. Si el servidor se instala en un armario bastidor, extraiga el servidor del armario bastidor y coléquelo en

una superficie plana, limpia y antiestatica. Consulte las Rack Installation Instructions (Instrucciones de
instalacion del bastidor) que se proporcionan con el servidor. Si el servidor esta en formato torre,
apodyelo sobre un lado para una operacion mas facil.

Extraiga la cubierta del servidor. Consulte “Extraccion de la cubierta del servidor” en la pagina 70.
Extraiga el escudo de refrigeracion. Consulte “Extraccion del escudo de refrigeracion” en la pagina 73.
Extraiga las piezas y desconecte los cables que puedan impedir la operacion.

Ubique el conector del médulo SD en la placa del sistema. Consulte “Componentes de la placa del
sistema” en la pagina 45.

Ponga en contacto el envase antiestatico que contiene el mddulo SD con cualquier superficie no
pintada de la parte exterior del servidor. A continuacion, extraiga el médulo SD del envase.

Inserte la tarjeta SD en la ranura de la tarjetas SD. Es posible que la tarjeta se detenga antes de que esté
completamente instalada en el médulo SD. Asegurese de insertar la tarjeta firmemente hasta que
escuche un clic.

. Asegurese de que los dos orificios en el médulo SD estén alineados con las dos patillas plasticas de la

placa del sistema. A continuacion, baje el médulo SD hasta que esté bien instalado.
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Figura 57. Instalacion del médulo SD

Qué debe hacer a continuacion:

* Para trabajar con otra pieza de hardware, vaya al apartado pertinente.

e Para completar la instalacién, vaya a “Como finalizar la sustitucion de piezas” en la pagina 175.

Extraccion del médulo SD

Atencion: No abra el servidor ni intente repararlo antes de leer y comprender “Lea esto primero: informacion de
seguridad” en la pagina v y “Directrices” en la pagina 67.

Antes de comenzar, imprima todas las instrucciones relacionadas o asegurese de poder ver la version PDF
en otro sistema como referencia.

Nota: Utilice la documentacion que viene con el médulo SD y siga esas instrucciones ademas de las
instrucciones de este tema.

Si el servidor tiene instalado un médulo SD y desea extraerlo, haga lo siguiente:

1.

N o o ko

Extraiga todos los soportes externos de las unidades y apague todos los dispositivos conectados y el
servidor. A continuacion, desconecte todos los cables de alimentacién de las tomas de alimentacion
eléctrica y todos los cables que estén conectados al servidor.

. Si el servidor se instala en un armario bastidor, extraiga el servidor del armario bastidor y coléquelo en

una superficie plana, limpia y antiestatica. Consulte las Rack Installation Instructions (Instrucciones de
instalacion del bastidor) que se proporcionan con el servidor. Si el servidor esta en formato torre,
apoyelo sobre un lado para una operaciéon mas facil.

Extraiga la cubierta del servidor. Consulte “Extraccidn de la cubierta del servidor” en la pagina 70.
Extraiga el escudo de refrigeracion. Consulte “Extraccién del escudo de refrigeracion” en la pagina 73.
Extraiga las piezas y desconecte los cables que puedan impedir la operacion.

Ubique el médulo SD en la placa del sistema.

Presione las dos pestafnas de liberacion H y sujete el médulo SD por los extremos al mismo tiempo. A
continuacion, levante el médulo SD y extraigalo de la placa del sistema.
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Figura 58. Extraccion del médulo SD

8. Presione la tarjeta SD hacia dentro un poco hasta que escuche un clic. A continuacion, se expulsa la
tarjeta SD. Deslice suavemente la tarjeta fuera de la ranura de la tarjeta.

Qué debe hacer a continuacion:

¢ Para trabajar con otra pieza de hardware, vaya al apartado pertinente.

e Para completar el procedimiento de sustitucion, vaya a “Cémo finalizar la sustitucion de piezas” en la
pagina 175.

Instalacion o extraccion de Lenovo ThinkServer RAID 110i upgrade key

Lenovo ThinkServer RAID 110i upgrade key amplia la capacidad de la placa del sistema al activar RAID 5
para RAID del software de SATA incorporado). Puede adquirir una Lenovo ThinkServer RAID 110i upgrade
key (de ahora en adelante denominada llave de actualizacién RAID 110i) en el sitio Web de Lenovo, en:
http://lenovoquickpick.com/usa/home/thinkserver/rack-and-tower-server

Instalacion de la llave de actualizaciéon de RAID 110i

Atencion: No abra el servidor ni intente repararlo antes de leer y comprender “Lea esto primero: informacién de
seguridad” en la pagina v y “Directrices” en la pagina 67.

Antes de comenzar, imprima todas las instrucciones relacionadas o asegurese de poder ver la versiéon PDF
en otro sistema como referencia.

Nota: Utilice la documentacion que viene con la llave de actualizacion de RAID 110i y siga esas
instrucciones ademas de las instrucciones de este tema.

Para instalar la llave de actualizacion de RAID 110i, haga lo siguiente:

Atenciodn: La instalacion de la llave de actualizacién de RAID 110i podria afectar sus configuraciones de
RAID. Realice una copia de seguridad de sus datos antes de comenzar, a fin de evitar la pérdida de los datos
debido a cambios en la configuracion de RAID.

1. Extraiga todos los soportes externos de las unidades y apague todos los dispositivos conectados y el
servidor. A continuacién, desconecte todos los cables de alimentacidn de las tomas de alimentacion
eléctrica y todos los cables que estén conectados al servidor.

2. Si el servidor se instala en un armario bastidor, extraiga el servidor del armario bastidor y coléquelo en
una superficie plana, limpia y antiestatica. Consulte las Rack Installation Instructions (Instrucciones de
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instalacion del bastidor) que se proporcionan con el servidor. Si el servidor esta en formato torre,
apdyelo sobre un lado para una operacion mas facil.

3. Extraiga la cubierta del servidor. Consulte “Extraccion de la cubierta del servidor” en la pagina 70.

4. Extraiga el escudo de refrigeracién. Consulte “Extraccién del escudo de refrigeracion” en la pagina 73.

5. Ponga en contacto el envase antiestatico que contiene la llave de actualizacion de RAID 110i con
cualquier superficie no pintada de la parte exterior del servidor. A continuacién, extraiga la llave de
actualizacion de RAID 110i del envase.

6. Ubique el conector de la llave de actualizacién de RAID 110i en la placa del sistema. A continuacion,

inserte la llave de actualizacion de RAID 110i en el conector de llave de actualizacién. Asegurese de que

la llave de actualizacién de RAID 110i esté bien instalada en la placa del sistema.

Figura 59. Instalacion de la llave de actualizacion de RAID 110i

Qué debe hacer a continuacion:

e Para trabajar con otra pieza de hardware, vaya al apartado pertinente.

e Para completar la instalacién, vaya a “Cémo finalizar la sustitucion de piezas” en la pagina 175. A
continuacion, RAID 5 de software de SATA incorporado esta disponible para el servidor si el servidor
cuenta con el numero requerido de unidades de almacenamiento instaladas. Para configurar RAID,
consulte “Configuracion de RAID” en la pagina 63.
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Extraccion de la llave de actualizacion de RAID 110i

Atencion: No abra el servidor ni intente repararlo antes de leer y comprender “Lea esto primero: informacién de
seguridad” en la pagina v y “Directrices” en la pagina 67.

Antes de comenzar, imprima todas las instrucciones relacionadas o asegurese de poder ver la version PDF
en otro sistema como referencia.

Notas:
e Sjextrae la llave de actualizacion de RAID 110i, se deshabilitara RAID 5 del software de SATA.

e Utilice la documentacion que viene con la llave de actualizacién de RAID 110i y siga esas instrucciones
ademas de las instrucciones de este tema.

Si el servidor tiene instalada la llave de actualizacién de RAID 110iy desea extraerla, haga lo siguiente:

Atenciodn: La extraccion de la llave de actualizacion de RAID 110i podria afectar sus configuraciones de
RAID. Realice una copia de seguridad de sus datos antes de comenzar, a fin de evitar la pérdida de los datos
debido a cambios en la configuracion de RAID.

1. Extraiga todos los soportes externos de las unidades y apague todos los dispositivos conectados y el
servidor. A continuacién, desconecte todos los cables de alimentacién de las tomas de alimentacion
eléctrica y todos los cables que estén conectados al servidor.

2. Si el servidor se instala en un armario bastidor, extraiga el servidor del armario bastidor y coléquelo en
una superficie plana, limpia y antiestatica. Consulte las Rack Installation Instructions (Instrucciones de
instalaciéon del bastidor) que se proporcionan con el servidor. Si el servidor esta en formato torre,
apodyelo sobre un lado para una operacion mas facil.

3. Extraiga la cubierta del servidor. Consulte “Extraccién de la cubierta del servidor” en la pagina 70.
4. Extraiga el escudo de refrigeracion. Consulte “Extraccion del escudo de refrigeracion” en la pagina 73.

5. Ubique la llave de actualizacién de RAID 110i en la placa del sistema. A continuacion, levante la llave de
actualizacién de RAID 110i para extraerla del conector de llave de actualizacién.
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Figura 60. Extraccion de la llave de actualizacion de RAID 110i

6. Sise le indica que devuelva la llave de actualizacién de RAID 110i antigua, siga todas las instrucciones
del embalaje y utilice los materiales de embalaje que se le proporcionan para realizar el envio.

Qué debe hacer a continuacion:

e Para trabajar con otra pieza de hardware, vaya al apartado pertinente.

e Para completar el procedimiento de sustitucion, vaya a “Cémo finalizar la sustitucion de piezas” en la
pagina 175. Debido a que RAID 5 de software de SATA integrado no esta disponible sin la llave de
actualizacion de RAID 110i, es posible que deba volver a configurar RAID para el servidor. Consulte
“Configuracion de RAID” en la pagina 63.

Instalar o extraer la Lenovo ThinkServer RAID 510i/520i upgrade key

Las dos llaves de actualizacion de RAID siguientes activan los niveles de RAID 5 y 50 para hardware RAID
SATA o SAS avanzado:

¢ Lenovo ThinkServer RAID 510i upgrade key (requiere el Lenovo ThinkServer RAID 710i AnyRAID Adapter)
¢ Lenovo ThinkServer RAID 520i upgrade key (requiere el Lenovo ThinkServer RAID 520i PCle Adapter)

Puede adquirir una llave de actualizacién de RAID de Lenovo, en:
http://lenovoquickpick.com/usa/home/thinkserver/rack-and-tower-server
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Nota: Las ilustraciones de este tema indican como instalar y extraer la llave de actualizacion de RAID 510i.
El procedimiento para instalar o extraer la llave de actualizacién de RAID 520i es similar.

Instalar la llave de actualizacion de RAID

Atencion: No abra el servidor ni intente repararlo antes de leer y comprender “Lea esto primero: informacién de
seguridad” en la pagina v y “Directrices” en la pagina 67.

Antes de comenzar, imprima todas las instrucciones relacionadas o asegurese de poder ver la version PDF
en otro sistema como referencia.

Nota: Utilice la documentacion que viene con la llave de actualizaciéon de RAID y siga esas instrucciones
ademas de las instrucciones de este tema.

Para instalar la llave de actualizacion de RAID, haga lo siguiente:

1.

Extraiga todos los soportes externos de las unidades y apague todos los dispositivos conectados y el
servidor. A continuacién, desconecte todos los cables de alimentacion de las tomas de alimentacion
eléctrica y todos los cables que estén conectados al servidor.

. Si el servidor se instala en un armario bastidor, extraiga el servidor del armario bastidor y coléquelo en

una superficie plana, limpia y antiestatica. Consulte las Rack Installation Instructions (Instrucciones de
instalaciéon del bastidor) que se proporcionan con el servidor. Si el servidor esta en formato torre,
apodyelo sobre un lado para una operacion mas facil.

Extraiga la cubierta del servidor. Consulte “Extraccion de la cubierta del servidor” en la pagina 70.
Ubique el adaptador AnyRAID de RAID 510i o el adaptador de RAID 520i PCle.

Nota: Sies necesario, extraiga el adaptador AnyRAID de RAID 510i o el adaptador de RAID 520i PCle
primero para facilitar la operacion. Consulte “Sustitucion del adaptador AnyRAID” en la pagina 154 o
“Instalacién o extraccién de una tarjeta PCle” en la pagina 89.

Ponga en contacto el envase antiestatico que contiene la llave de actualizacion de RAID con cualquier
superficie no pintada de la parte exterior del servidor. A continuacion, extraiga la llave de actualizacién
de RAID del envase.

Nota: Maneje con cuidado la llave de actualizacion de RAID por los extremos.
Realice una de las siguientes acciones:

e Siestd instalando la llave de actualizacion de RAID 510i, inserte la llave en el conector de llave de
actualizacion de RAID del adaptador AnyRAID de RAID 510i. Asegurese de que la llave esté bien
instalada.

e Siestd instalando la llave de actualizacion de RAID 520i, inserte la llave en el conector J3 del
adaptador de RAID 520i PCle. Asegurese de que la llave esté bien instalada.
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Figura 61. Instalacion de llave de actualizacion de RAID 510i
7. Vuelva a instalar el adaptador AnyRAID de RAID 510i o el adaptador de RAID 520i PCle si lo extrajo.

Qué debe hacer a continuacion:

e Para trabajar con otra pieza de hardware, vaya al apartado pertinente.

e Para completar la instalacién, vaya a “Como finalizar la sustitucion de piezas” en la pagina 175. A
continuacion, los niveles de hardware RAID 5 y RAID 50 estan disponibles para el servidor si el servidor
cuenta con el numero requerido de unidades de almacenamiento instaladas. Para obtener informacion
acerca de como configurar RAID de hardware, consulte la MegaRAID SAS Software User Guide (Guia del
usuario del software MegaRAID SAS) en el sitio Web de soporte de Lenovo, en:
http://www.lenovo.com/support

Extraer la llave de actualizacion de RAID

Atencion: No abra el servidor ni intente repararlo antes de leer y comprender “Lea esto primero: informacién de
seguridad” en la pagina v y “Directrices” en la pagina 67.

Antes de comenzar, imprima todas las instrucciones relacionadas o asegurese de poder ver la version PDF
en otro sistema como referencia.

Notas:

¢ |a extraccion de la llave de actualizacién de RAID podria afectar sus configuraciones de RAID. Realice
una copia de seguridad de sus datos antes de comenzar, a fin de evitar la pérdida de los datos debido a
cambios en la configuracion de RAID.

¢ Sjextrae la llave de actualizacién de RAID, se deshabilitara el RAID 5 y RAID 50 de hardware.

e Utilice la documentacion que viene con la llave de actualizacion de RAID y siga esas instrucciones
ademas de las instrucciones de este tema.

Para extraer la llave de actualizacion de RAID, haga lo siguiente:

1. Extraiga todos los soportes externos de las unidades y apague todos los dispositivos conectados y el
servidor. A continuacién, desconecte todos los cables de alimentacién de las tomas de alimentacién
eléctrica y todos los cables que estén conectados al servidor.

2. Si el servidor se instala en un armario bastidor, extraiga el servidor del armario bastidor y coléquelo en
una superficie plana, limpia y antiestatica. Consulte las Rack Installation Instructions (Instrucciones de
instalacion del bastidor) que se proporcionan con el servidor. Si el servidor esta en formato torre,
apoyelo sobre un lado para una operacion mas facil.

3. Extraiga la cubierta del servidor. Consulte “Extraccion de la cubierta del servidor” en la pagina 70.
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4. Ubique la llave de actualizacién de RAID que desea extraer. A continuacion, extraiga la llave de
actualizacion de RAID del adaptador AnyRAID de RAID 510i o del adaptador de RAID 520i PCle.

Nota: Sies necesario, extraiga el adaptador AnyRAID de RAID 510i o el adaptador de RAID 520i PCle
primero para facilitar la operacion. Después de extraer la llave de actualizacion, vuelva a instalar el
adaptador. Consulte “Sustitucién del adaptador AnyRAID” en la pagina 154 o “Instalacién o extraccion
de una tarjeta PCle” en la pagina 89.
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Figura 62. Extraccion de la llave de actualizacion de RAID 510i

5. Si se le indica que devuelva la llave de actualizacion de RAID antigua, siga todas las instrucciones del
embalaje y utilice los materiales de embalaje que se le proporcionan para realizar el envio.

Qué debe hacer a continuacion:

e Para trabajar con otra pieza de hardware, vaya al apartado pertinente.

e Para completar el procedimiento de sustitucion, vaya a “Cémo finalizar la sustitucion de piezas” en la
pagina 175. Debido a que los niveles de hardware RAID 5 y 50 no estan disponibles sin una llave de
actualizacion de RAID, es posible que deba volver a configurar RAID para el servidor. Para obtener
informacion acerca de como configurar RAID de hardware, consulte la MegaRAID SAS Software User
Guide (Guia del usuario del software MegaRAID SAS) en el sitio Web de soporte de Lenovo, en:
http://www.lenovo.com/support

Instalar o extraer el modulo de memoria Thunderbolt

Este tema se aplica solamente a modelos de adaptadores RAID que admiten TMM. Hay dos tipos de TMM
disponibles:

e ThinkServer RAID 720i Modular Flash
e ThinkServer RAID 720i Modular DRAM Upgrade

TMM funciona como memoria caché de los siguientes adaptadores RAID:
e Adaptador AnyRAID de RAID 720i

¢ Adaptador AnyRAID de RAID 720ix

¢ Adaptador de RAID 720i PCle

Puede adquirir un TMM de Lenovo en:
http://lenovoquickpick.com/usa/home/thinkserver/rack-and-tower-server

Nota: Las ilustraciones de este tema indican como instalar y extraer el TMM del adaptador AnyRAID. Para el
adaptador de RAID 720i PCle, el procedimiento es similar.
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Instalacion del TMM

Atencion: No abra el servidor ni intente repararlo antes de leer y comprender “Lea esto primero: informacion de
seguridad” en la pagina v y “Directrices” en la pagina 67.

Antes de comenzar, imprima todas las instrucciones relacionadas o asegurese de poder ver la version PDF
en otro sistema como referencia.

Notas:

e Utilice la documentacion que se proporciona con el TMM vy siga estas instrucciones ademas de las
instrucciones de este tema.

¢ En funcién del tipo especifico, el aspecto del adaptador AnyRAID y del TMM puede ser diferente de la
ilustracion de este tema.

Para instalar el TMM, haga lo siguiente:

1. Extraiga todos los soportes externos de las unidades y apague todos los dispositivos conectados y el
servidor. A continuacién, desconecte todos los cables de alimentacién de las tomas de alimentacién
eléctrica y todos los cables que estén conectados al servidor.

2. Si el servidor se instala en un armario bastidor, extraiga el servidor del armario bastidor y coléquelo en
una superficie plana, limpia y antiestatica. Consulte las Rack Installation Instructions (Instrucciones de
instalacion del bastidor) que se proporcionan con el servidor. Si el servidor esta en formato torre,
apoyelo sobre un lado para una operacion mas facil.

3. Extraiga la cubierta del servidor. Consulte “Extraccion de la cubierta del servidor” en la pagina 70.
4. Ubique el adaptador AnyRAID o el adaptador de RAID 720i PCle.

5. Alinee los dos orificios del TMM con los dos patillas del adaptador AnyRAID o del adaptador de RAID
720i PCle. A continuacion, baje el TMM hacia abajo hasta que esté bien instalado.

Nota: Sies necesario, extraiga el adaptador AnyRAID o el adaptador de RAID 720i PCle primero para
facilitar la operacion. Después de instalar el TMM, vuelva a instalar el adaptador. Consulte “Sustitucién
del adaptador AnyRAID” en la pagina 154 o “Instalacidon o extraccién de una tarjeta PCle” en la pagina
89.

§

Figura 63. Instalacion del TMM

Qué debe hacer a continuacion:

* Para trabajar con otra pieza de hardware, vaya al apartado pertinente.
e Para completar la instalacién, vaya a “Cémo finalizar la sustituciéon de piezas” en la pagina 175.
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Extraccion del TMM

Atencion: No abra el servidor ni intente repararlo antes de leer y comprender “Lea esto primero: informacién de
seguridad” en la pagina v y “Directrices” en la pagina 67.

Antes de comenzar, imprima todas las instrucciones relacionadas o asegurese de poder ver la version PDF

en

otro sistema como referencia.

Nota: Utilice la documentacion que se proporciona con el TMM y siga estas instrucciones ademas de las
instrucciones de este tema.

Para extraer el TMM, haga lo siguiente:

1.

Extraiga todos los soportes externos de las unidades y apague todos los dispositivos conectados y el
servidor. A continuacién, desconecte todos los cables de alimentacién de las tomas de alimentacion
eléctrica y todos los cables que estén conectados al servidor.

. Si el servidor se instala en un armario bastidor, extraiga el servidor del armario bastidor y coléquelo en

una superficie plana, limpia y antiestatica. Consulte las Rack Installation Instructions (Instrucciones de
instalacion del bastidor) que se proporcionan con el servidor. Si el servidor esta en formato torre,
apodyelo sobre un lado para una operacion mas facil.

Extraiga la cubierta del servidor. Consulte “Extraccion de la cubierta del servidor” en la pagina 70.

4. Ubique el adaptador AnyRAID o el adaptador de RAID 720i PCle.
5. Gire las dos pestafias de liberacion H hacia afuera y retire el TMM del adaptador AnyRAID o del

adaptador de RAID 720i PCle.

Nota: Sies necesario, extraiga el adaptador AnyRAID o el adaptador de RAID 720i PCle primero para
facilitar la operaciéon. Después de extraer el TMM, vuelva a instalar el adaptador. Consulte “Sustitucion
del adaptador AnyRAID” en la pagina 154 o “Instalacion o extraccion de una tarjeta PCle” en la pagina
89.

Figura 64. Extraccion del TMM

6. Sise le indica que devuelva el TMM antiguo, siga todas las instrucciones del embalaje y utilice los

materiales de embalaje para el envio que se le suministraron.

Qué debe hacer a continuacion:

Para trabajar con otra pieza de hardware, vaya al apartado pertinente.

Para completar el procedimiento de sustitucién, vaya a “Cémo finalizar la sustitucion de piezas” en la
pagina 175.
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Instalacién o extraccién del médulo ThinkServer System Manager
Premium

ThinkServer System Manager Premium (de ahora en adelante denominado TSM Premium) ofrece acceso
conveniente y remoto a KVM y control a través de LAN o Internet. Puede utilizar el TSM Premium para
obtener acceso remoto independiente de la ubicacion para responder a incidencias graves y realizar el
mantenimiento necesario. Por lo tanto, al trabajar como una solucién integrada en el servidor, el TSM
Premium proporciona un nivel mas alto de administracién sobre la administracién del servidor basica
disponible. Puede adquirir un médulo TSM Premium en el sitio Web de Lenovo, en:
http://lenovoquickpick.com/usa/home/thinkserver/rack-and-tower-server

Instalacion del médulo TSM Premium

Atencion: No abra el servidor ni intente repararlo antes de leer y comprender “Lea esto primero: informacién de
seguridad” en la pagina v y “Directrices” en la pagina 67.

Antes de comenzar, imprima todas las instrucciones relacionadas o asegurese de poder ver la version PDF
en otro sistema como referencia.

Notas:

e Utilice la documentacion que se proporciona con el médulo TSM Premium y siga estas instrucciones
ademas de las instrucciones de este tema.

e Segun el modelo, el aspecto del servidor puede ser levemente diferente a la ilustracion de este tema.

Para instalar el médulo TSM Premium, haga lo siguiente:

1. Extraiga todos los soportes externos de las unidades y apague todos los dispositivos conectados y el
servidor. A continuacién, desconecte todos los cables de alimentacién de las tomas de alimentacién
eléctrica y todos los cables que estén conectados al servidor.

2. Si el servidor se instala en un armario bastidor, extraiga el servidor del armario bastidor y coléquelo en
una superficie plana, limpia y antiestatica. Consulte las Rack Installation Instructions (Instrucciones de
instalacion del bastidor) que se proporcionan con el servidor. Si el servidor esta en formato torre,
apdyelo sobre un lado para una operacion mas facil.

3. Extraiga la cubierta del servidor. Consulte “Extraccion de la cubierta del servidor” en la pagina 70.
4. Extraiga el escudo de refrigeracion. Consulte “Extraccion del escudo de refrigeraciéon” en la pagina 73.

5. Ponga en contacto el envase antiestatico que contiene el médulo TSM Premium con cualquier
superficie no pintada de la parte exterior del servidor. A continuacién, extraiga el médulo TSM Premium
del envase.

6. Ubique el conector TSM Premium en la placa del sistema y, a continuacién, inserte el médulo TSM
Premium en el conector TSM Premium. Asegurese de que el modulo TSM Premium esté bien instalado
en la placa del sistema.
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Figura 65. Instalacion del médulo TSM Premium

Qué debe hacer a continuacion:

¢ Para trabajar con otra pieza de hardware, vaya al apartado pertinente.

e Para completar la instalacién, vaya a “Cémo finalizar la sustitucion de piezas” en la pagina 175. Para
obtener informacidn sobre la gestion remota del servidor, consulte la ThinkServer System Manager User
Guide (Guia del usuario de ThinkServer System Manager), la cual esta disponible para descarga en: http://
www.lenovo.com/UserManuals.

Extraccion del médulo TSM Premium

Atencion: No abra el servidor ni intente repararlo antes de leer y comprender “Lea esto primero: informacién de
seguridad” en la pagina v y “Directrices” en la pagina 67.

Antes de comenzar, imprima todas las instrucciones relacionadas o asegurese de poder ver la version PDF
en otro sistema como referencia.
Notas:

e Si extrae el médulo TSM Premium, la funcién iKVM para la gestion remota de servidores estara
disponible.

e Utilice la documentacion que se proporciona con el médulo TSM Premium y siga estas instrucciones
ademas de las instrucciones de este tema.
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e Segun el modelo, el aspecto del servidor puede ser levemente diferente a la ilustracion de este tema.

Si el servidor tiene instalado un médulo TSM Premium y desea extraerlo, haga lo siguiente:

1. Extraiga todos los soportes externos de las unidades y apague todos los dispositivos conectados y el
servidor. A continuacién, desconecte todos los cables de alimentacién de las tomas de alimentacién
eléctrica y todos los cables que estén conectados al servidor.

2. Si el servidor se instala en un armario bastidor, extraiga el servidor del armario bastidor y coléquelo en
una superficie plana, limpia y antiestatica. Consulte las Rack Installation Instructions (Instrucciones de
instalacion del bastidor) que se proporcionan con el servidor. Si el servidor esta en formato torre,
apoyelo sobre un lado para una operacion mas facil.

3. Extraiga la cubierta del servidor. Consulte “Extraccion de la cubierta del servidor” en la pagina 70.
4. Extraiga el escudo de refrigeracion. Consulte “Extraccion del escudo de refrigeracion” en la pagina 73.

5. Ubique el médulo TSM Premium en la placa del sistema. Levante el mdédulo TSM Premium para
extraerlo del conector.

Figura 66. Extraccion del moédulo TSM Premium

6. Si se le indica que devuelva el médulo TSM Premium antiguo, siga todas las instrucciones del embalaje
y utilice los materiales de embalaje para el envio que se le suministraron.

Qué debe hacer a continuacion:

e Para trabajar con otra pieza de hardware, vaya al apartado pertinente.
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e Para completar el procedimiento de sustitucion, vaya a “Cémo finalizar la sustitucion de piezas” en la
pagina 175.

Instalacion o extraccion de ThinkServer Trusted Platform Module

ThinkServer Trusted Platform Module (de ahora en adelante denominado TPM) es un chip de seguridad
disefado por Trusted Computing Group (TCG) para proporcionar un método de cifrado de datos mediante
hardware. Almacena contrasefas, claves de cifrado y certificados digitales para ayudar a proporcionar
soluciones de seguridad y proteger el sistema. Puede adquirir una opcion de TPM en el sitio Web de Lenovo,
en:

http://lenovoquickpick.com/usa/home/thinkserver/rack-and-tower-server

Instalacion del TPM

Atencion: No abra el servidor ni intente repararlo antes de leer y comprender “Lea esto primero: informacion de
seguridad” en la pagina v y “Directrices” en la pagina 67.

Antes de comenzar, imprima todas las instrucciones relacionadas o asegurese de poder ver la version PDF
en otro sistema como referencia.

Notas:

e Utilice la documentacion que se proporciona con el TPM y siga estas instrucciones ademas de las
instrucciones de este tema.

e Segun el modelo, el aspecto del servidor puede ser levemente diferente a la ilustracion de este tema.

Para instalar el TPM, haga lo siguiente:

1. Extraiga todos los soportes externos de las unidades y apague todos los dispositivos conectados y el
servidor. A continuacién, desconecte todos los cables de alimentacidon de las tomas de alimentacion
eléctrica y todos los cables que estén conectados al servidor.

2. Si el servidor se instala en un armario bastidor, extraiga el servidor del armario bastidor y coléquelo en
una superficie plana, limpia y antiestatica. Consulte las Rack Installation Instructions (Instrucciones de
instalacion del bastidor) que se proporcionan con el servidor. Si el servidor esta en formato torre,
apodyelo sobre un lado para una operacion mas facil.

3. Extraiga la cubierta del servidor. Consulte “Extraccion de la cubierta del servidor” en la pagina 70.
4. Extraiga el escudo de refrigeracién. Consulte “Extraccién del escudo de refrigeracion” en la pagina 73.
5. Ponga en contacto la bolsa antiestatica que contiene el TPM con cualquier superficie metalica no
pintada de la parte exterior del servidor. A continuacion, extraiga el TPM del paquete.
Nota: Maneje cuidadosamente el TPM por sus extremos.
6. Localice el conector de TPM en la placa del sistema. Inserte el TPM en el conector de TPM.
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Figura 67. Instalacion del TPM

Qué debe hacer a continuacion:

* Para trabajar con otra pieza de hardware, vaya al apartado pertinente.

e Para completar la instalacién, vaya a “Cémo finalizar la sustitucidon de piezas” en la pagina 175. A
continuacion, puede configurar la funcién TPM en el programa Setup Utility. Consulte “Configuracion de
la funcion TPM” en la pagina 60.

Extraccion del TPM

Atencion: No abra el servidor ni intente repararlo antes de leer y comprender “Lea esto primero: informacién de
seguridad” en la pagina v y “Directrices” en la pagina 67.

Antes de comenzar, imprima todas las instrucciones relacionadas o asegurese de poder ver la version PDF
en otro sistema como referencia.

Notas:

¢ Siextrae el TPM, la funcién TPM no estara disponible.

e Utilice la documentacién que se proporciona con el TPM y siga estas instrucciones ademas de las
instrucciones de este tema.
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e Segun el modelo, el aspecto del servidor puede ser levemente diferente a la ilustracion de este tema.

Si el servidor tiene instalado un TPM y desea extraerlo, haga lo siguiente:

1.

Extraiga todos los soportes externos de las unidades y apague todos los dispositivos conectados y el
servidor. A continuacién, desconecte todos los cables de alimentacién de las tomas de alimentacion
eléctrica y todos los cables que estén conectados al servidor.

. Si el servidor se instala en un armario bastidor, extraiga el servidor del armario bastidor y coléquelo en

una superficie plana, limpia y antiestatica. Consulte las Rack Installation Instructions (Instrucciones de
instalacién del bastidor) que se proporcionan con el servidor. Si el servidor esta en formato torre,
apodyelo sobre un lado para una operacion mas facil.

Extraiga la cubierta del servidor. Consulte “Extraccién de la cubierta del servidor” en la pagina 70.

4. Extraiga el escudo de refrigeracion. Consulte “Extraccion del escudo de refrigeracion” en la pagina 73.

Localice el TPM en la placa del sistema. Levante el TPM hacia arriba para extraerlo del conector de
TPM.

Nota: Maneje cuidadosamente el TPM por sus extremos.

Figura 68. Extraccion del TPM
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6. Sise le indica que devuelva el TPM antiguo, siga todas las instrucciones del embalaje y utilice los
materiales de embalaje para el envio que se le suministraron.

Qué debe hacer a continuacion:
* Para trabajar con otra pieza de hardware, vaya al apartado pertinente.

e Para completar el procedimiento de sustitucion, vaya a “Cémo finalizar la sustitucion de piezas” en la
pagina 175.

Instalacion o extraccion del médulo de almacenamiento M.2

Este tema se aplica solo a modelos de servidor que admiten el médulo de almacenamiento M.2. El moédulo
de almacenamiento M.2 proporciona una forma facil de almacenamiento de datos. Puede instalar dos
unidades de almacenamiento M.2 en el mdédulo de almacenamiento M.2. Puede adquirir el médulo de
almacenamiento M.2 y la unidad de almacenamiento M.2 del sitio Web de Lenovo, en:
http://lenovoquickpick.com/usa/home/thinkserver/rack-and-tower-server

Instalacion del médulo de almacenamiento M.2

Atencion: No abra el servidor ni intente repararlo antes de leer y comprender “Lea esto primero: informacion de
seguridad” en la pagina v y “Directrices” en la pagina 67.

Antes de comenzar, imprima todas las instrucciones relacionadas o asegurese de poder ver la version PDF
en otro sistema como referencia.

Nota: Utilice la documentacion que viene con el médulo de almacenamiento M.2 y siga esas instrucciones
ademas de las instrucciones de este tema.

Para instalar el médulo de almacenamiento M.2, haga lo siguiente:

1. Extraiga todos los soportes externos de las unidades y apague todos los dispositivos conectados y el
servidor. A continuacién, desconecte todos los cables de alimentacion de las tomas de alimentacién
eléctrica y todos los cables que estén conectados al servidor.

2. Si el servidor se instala en un armario bastidor, extraiga el servidor del armario bastidor y coléquelo en
una superficie plana, limpia y antiestatica. Consulte las Rack Installation Instructions (Instrucciones de
instalacion del bastidor) que se proporcionan con el servidor. Si el servidor esta en formato torre,
apoyelo sobre un lado para una operacion mas facil.

3. Extraiga la cubierta del servidor. Consulte “Extraccion de la cubierta del servidor” en la pagina 70.

4. Extraiga el escudo de refrigeracion. Consulte “Extraccion del escudo de refrigeraciéon” en la pagina 73.

5. Ponga en contacto el envase antiestatico que contiene el médulo de almacenamiento M.2 con cualquier
superficie no pintada de la parte exterior del servidor. A continuacién, extraiga el médulo de
almacenamiento M.2 del envase.
Nota: Maneje con cuidado el médulo de almacenamiento M.2 por los extremos.

6. Inserte la unidad de almacenamiento M.2 en la ranura de la unidad en el médulo de almacenamiento
M.2. A continuacién, instale el tornillo para asegurar la unidad de almacenamiento M.2.
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Figura 69. Instalacion de la unidad de almacenamiento M.2

7. Ubique las tres patillas plasticas en el chasis para asegurar el médulo de almacenamiento M.2. Extraiga
cualquier pieza y desconecte cualquier cable que pueda impedir el acceso a las tres patillas plasticas.

8. Asegurese de que los tres orificios en el mddulo de almacenamiento M.2 estén alineados con las tres
patillas plasticas del chasis. A continuacion, baje el mdédulo de almacenamiento M.2 hasta que esté bien
instalado y asegurado con las pestafias plasticas.

Figura 70. Instalacion del médulo de almacenamiento M.2

9. Conecte el cable de sefal del nuevo modulo de almacenamiento M.2 al conector SATA en el adaptador
AnyRAID. A continuacion, conecte el cable de alimentacion al conector de alimentacién del médulo de
almacenamiento M.2 de la placa del sistema. Consulte “Adaptador RAID” en la pagina 33 y
“Componentes de la placa del sistema” en la pagina 45.

Qué debe hacer a continuacion:

¢ Para trabajar con otra pieza de hardware, vaya al apartado pertinente.

e Para completar la instalacién, vaya a “Cémo finalizar la sustitucion de piezas” en la pagina 175.

Extraccion del médulo de almacenamiento M.2

Atencion: No abra el servidor ni intente repararlo antes de leer y comprender “Lea esto primero: informacién de
seguridad” en la pagina v y “Directrices” en la pagina 67.
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Antes de comenzar, imprima todas las instrucciones relacionadas o asegurese de poder ver la version PDF
en otro sistema como referencia.

Nota: Utilice la documentacion que viene con el médulo de almacenamiento M.2 y siga esas instrucciones
ademas de las instrucciones de este tema.

Para extraer el médulo de almacenamiento M.2, haga lo siguiente:

1.

o 0 ko

8.

Extraiga todos los soportes externos de las unidades y apague todos los dispositivos conectados y el
servidor. A continuacién, desconecte todos los cables de alimentacién de las tomas de alimentacién
eléctrica y todos los cables que estén conectados al servidor.

. Si el servidor se instala en un armario bastidor, extraiga el servidor del armario bastidor y coléquelo en

una superficie plana, limpia y antiestatica. Consulte las Rack Installation Instructions (Instrucciones de
instalacion del bastidor) que se proporcionan con el servidor. Si el servidor esta en formato torre,
apoyelo sobre un lado para una operacion mas facil.

Extraiga la cubierta del servidor. Consulte “Extraccidn de la cubierta del servidor” en la pagina 70.
Extraiga el escudo de refrigeracion. Consulte “Extraccion del escudo de refrigeracion” en la pagina 73.
Extraiga las piezas y desconecte los cables que puedan impedir la operacion.

Ubique el médulo de almacenamiento M.2 y desconecte los cables. Consulte “Componentes del
servidor” en la pagina 25.

Presione las dos pestafias de liberacion 1 y levante el médulo de almacenamiento M.2 fuera del chasis.

Nota: Maneje con cuidado el médulo de almacenamiento M.2 por los extremos.

Figura 71. Extraccion del médulo de almacenamiento M.2

Extraiga el tornillo que asegura la unidad de almacenamiento M.2. A continuacion, extraiga la unidad de
almacenamiento M.2.
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Figura 72. Extraccion de la unidad de almacenamiento M.2

9. Si se le indica que devuelva el médulo de almacenamiento M.2 antiguo, siga todas las instrucciones del
embalaje y utilice los materiales de embalaje que se le proporcionan para realizar el envio.

Qué debe hacer a continuacion:
e Para trabajar con otra pieza de hardware, vaya al apartado pertinente.

e Para completar el procedimiento de sustitucion, vaya a “Cémo finalizar la sustitucion de piezas” en la
pagina 175.

Instalacion o extraccion del conmutador de intrusion

El conmutador de intrusién le informa que la cubierta del servidor no esté instalada correctamente o que esta
cerrada creando un evento en el registro de sucesos del sistema (SEL) Puede adquirir conmutador de
intrusion en el sitio Web de Lenovo, en:
http://lenovoquickpick.com/usa/home/thinkserver/rack-and-tower-server

Instalacion del conmutador de intrusion

Atencion: No abra el servidor ni intente repararlo antes de leer y comprender “Lea esto primero: informacion de
seguridad” en la pagina v y “Directrices” en la pagina 67.

Antes de comenzar, imprima todas las instrucciones relacionadas o asegurese de poder ver la version PDF
en otro sistema como referencia.

Nota: Utilice la documentacion que viene con el conmutador de intrusion y siga esas instrucciones ademas
de las instrucciones de este tema.

Para instalar el conmutador de intrusion, haga lo siguiente:

1. Extraiga todos los soportes externos de las unidades y apague todos los dispositivos conectados y el
servidor. A continuacién, desconecte todos los cables de alimentacion de las tomas de alimentacion
eléctrica y todos los cables que estén conectados al servidor.

2. Si el servidor se instala en un armario bastidor, extraiga el servidor del armario bastidor y coléquelo en
una superficie plana, limpia y antiestatica. Consulte las Rack Installation Instructions (Instrucciones de
instalacién del bastidor) que se proporcionan con el servidor.

3. Extraiga la cubierta del servidor. Consulte “Extraccion de la cubierta del servidor” en la pagina 70.

4. Extraiga el escudo de refrigeraciéon. Consulte “Extraccioén y reinstalacién del escudo de refrigeracion” en
la pagina 73.

5. Ponga en contacto el envase antiestatico que contiene el conmutador de intrusiéon con cualquier
superficie no pintada de la parte exterior del servidor. A continuacion, extraiga el conmutador de
intrusion del envase.
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6. Inserte el conmutador de intrusién en el chasis. A continuacién, empuje el nuevo conmutador de
intrusidn en la direccion que se muestra hasta que esté bien instalado.
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Figura 73. Instalacion del conmutador de intrusion

7. Conecte el cable del conmutador de intrusion al conector correspondiente en la placa del sistema.
Consulte “Componentes de la placa del sistema” en la pagina 45.

Qué debe hacer a continuacion:

e Para trabajar con otra pieza de hardware, vaya al apartado pertinente.

e Para completar la instalacién, vaya a “Cémo finalizar la sustitucion de piezas” en la pagina 175.

Extraccion del conmutador de intrusion

Atencion: No abra el servidor ni intente repararlo antes de leer y comprender “Lea esto primero: informacion de
seguridad” en la pagina v y “Directrices” en la pagina 67.

Antes de comenzar, imprima todas las instrucciones relacionadas o asegurese de poder ver la version PDF
en otro sistema como referencia.

Notas:

e Si extrae el conmutador de intrusién, no recibira el mensaje de advertencia al iniciar sesion en el servidor
con la cubierta extraida.

Utilice la documentacién que viene con el conmutador de intrusidn y siga esas instrucciones ademas de
las instrucciones de este tema.
Para extraer el conmutador de intrusién, haga lo siguiente:

1. Extraiga todos los soportes externos de las unidades y apague todos los dispositivos conectados y el
servidor. A continuacion, desconecte todos los cables de alimentacion de las tomas de alimentacion
eléctrica y todos los cables que estén conectados al servidor.

2. Si el servidor se instala en un armario bastidor, extraiga el servidor del armario bastidor y coléquelo en
una superficie plana, limpia y antiestatica. Consulte las Rack Installation Instructions (Instrucciones de
instalacion del bastidor) que se proporcionan con el servidor.

3. Extraiga la cubierta del servidor. Consulte “Extraccion de la cubierta del servidor” en la pagina 70.
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4. Extraiga el escudo de refrigeraciéon. Consulte “Extraccioén y reinstalaciéon del escudo de refrigeracion” en
la pagina 73.

5. Ubique el conmutador de intrusion. Consulte “Componentes del servidor” en la pagina 25.

6. Desconecte el cable del conmutador de intrusidn del conector correspondiente en la placa del sistema.
Consulte “Componentes de la placa del sistema” en la pagina 45.

7. Deslice el conmutador de intrusion, tal como se muestra, para extraerlo del chasis.
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Figura 74. Extraccion del conmutador de intrusion

8. Sise le indica que devuelva el conmutador de intrusidn antiguo, siga todas las instrucciones del
embalaje y utilice los materiales de embalaje que se le proporcionan para realizar el envio.

Qué debe hacer a continuacion:

¢ Para trabajar con otra pieza de hardware, vaya al apartado pertinente.

e Para completar el procedimiento de sustitucion, vaya a “Cémo finalizar la sustitucion de piezas” en la
pagina 175.

Instalacion o sustitucion de un dispositivo en una bahia de unidad éptica

Atencion: No abra el servidor ni intente repararlo antes de leer y comprender “Lea esto primero: informacion de
seguridad” en la pagina v y “Directrices” en la pagina 67.

La refrigeracion y la integridad EMI del servidor estan protegidas si todas las bahias de unidad estan
cubiertas u ocupadas. El servidor tiene dos bahias de unidad 6ptica. Si solo una de las unidades opticas
esta instalada en la bahia inferior, la bahia superior esta cubierta con una pantalla protectora. Cuando instale
una segunda unidad 6ptica, guarde la pantalla protectora extraida en caso de que posteriormente extraiga la
unidad y necesite la pantalla protectora para cubrir la bahia de unidad.

Atencién: Una bahia de unidad sin ocupar sin otra proteccién puede afectar a la refrigeracion y la integridad
EMI del servidor, que puede producir un sobrecalentamiento o dafios en los componentes. Para mantener la
integridad EMI y refrigerar el servidor, instale una nueva unidad dptica tan pronto extraiga la unidad con
problemas o la pantalla protectora.

PRECAUCION:
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Cuando haya instalados productos laser (por ejemplo, unidades de CD-ROM, unidades de DVD,
dispositivos de fibra éptica o transmisores), tenga en cuenta lo siguiente:

¢ No extraiga las cubiertas. La extraccion de las cubiertas del producto laser podria producir una
exposicion a radiacidn laser peligrosa. No hay ninguna pieza dentro del dispositivo que pueda
reparar.

¢ El uso de controles, ajustes o la realizacion de procedimientos diferentes a los especificados
podria dar como resultado una exposicion peligrosa a radiaciones.

APELIGRO

Algunos productos laser contienen un diodo laser de Clase 3A o Clase 3B incorporado. Tenga en
cuenta lo siguiente:

Emite radiacion laser cuando esta abierto. No fije la vista en el rayo, no lo mire directamente con
instrumentos 6pticos y evite la exposicion directa al rayo.

Antes de comenzar, revise las siguientes reglas de instalacion de unidad éptica.

¢ El servidor tiene dos bahias de unidad 6ptica. Si el servidor solo tiene una unidad éptica instalada,
asegurese de que la unidad dptica se instale en la bahia inferior (bahia de unidad éptica 1). La bahia
superior es para una unidad éptica secundaria.

e Lasiguiente tabla proporciona informacién sobre el conector de alimentacién recomendado y el conector
de sefal en la placa del sistema para la unidad éptica instalada. Para ubicar los conectores en la placa del
sistema, consulte “Componentes de la placa del sistema” en la pagina 45.

Bahia de unidad Unidad Conector de Conector de senal
alimentacion
Bahia de unidad optica 1 Una unidad optica Conector de Conector de sefal de la unidad
(bahia inferior) instalada alimentacion de la | optica 1
unidad optica
Bahia de unidad o6ptica 2 Una unidad optica Conector de Conector de sefial de la unidad
(bahia superior) instalada en algunos alimentacion de la | dptica 2
modelos unidad éptica
Notas:

e Segun el modelo, el aspecto del servidor puede ser levemente diferente a las ilustraciones de este tema.

¢ En funcidn del modelo, es posible que estén instalados las siguientes dispositivos en las bahias de la
unidad optica:

— Unidad 6ptica
— Méddulo de flexién con una unidad éptica delgada instalada

e Utilice la documentacién que se proporciona con la unidad éptica y siga estas instrucciones ademas de
las instrucciones de este tema.

Instalacién o sustitucion de una unidad 6ptica

Nota: Las instrucciones siguientes también se aplican a un mdédulo del flexién de 5,25 pulgadas (disponible
en algunos modelos).

Para instalar o sustituir una unidad dptica, siga estos pasos:
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1. Extraiga todos los soportes externos de las unidades y apague todos los dispositivos conectados y el
servidor. A continuacién, desconecte todos los cables de alimentacion de las tomas de alimentacion
eléctrica y todos los cables que estén conectados al servidor.

2. Si el servidor se instala en un armario bastidor, extraiga el servidor del armario bastidor y coléquelo en
una superficie plana, limpia y antiestatica. Consulte las Rack Installation Instructions (Instrucciones de
instalacién del bastidor) que se proporcionan con el servidor.

3. Extraiga la cubierta del servidor. Consulte “Componentes de la placa del sistema” en la pagina 45.

4. Ubique las bahias de unidad optica. Consulte “Vista frontal del servidor” en la pagina 18. Lea las reglas
de instalacion de unidad dptica en “Instalacién o sustitucion de un dispositivo en una bahia de unidad
optica” en la pagina 116.

5. En funcién de si va a instalar o a sustituir una unidad 6ptica, realice una de las acciones siguientes:
e Si estd instalando una unidad dptica secundaria en la bahia de unidad dptica superior, coloque un
dedo en el orificio para empujar la pantalla protectora hasta que se proyecte desde la parte frontal del

chasis, como se muestra. A continuacion, sujete la pantalla protectora desde la parte frontal y
deslicela completamente hacia fuera del chasis.
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Figura 75. Extraccion de la pantalla protectora de la bahia de unidad dptica

e Siva areemplazar una unidad éptica, desconecte el cable de sefal y el cable de alimentacién desde
la parte posterior de la unidad dptica. Levante el botdn de liberacion Hl en la direccidn que se muestra
y empuje la unidad optica desde la parte posterior hasta que se proyecte desde la parte frontal del
chasis. A continuacion, sujete la unidad 6ptica desde la parte frontal y deslice el chasis
completamente hacia fuera.
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Figura 76. Extraccion de la unidad dptica

6. Ponga en contacto la bolsa antiestatica que contiene la nueva unidad éptico con cualquier superficie no
pintada de la parte exterior del servidor. A continuacion, extraiga la nueva unidad optica y el cable de
sefal fuera del paquete.

7. Levante el botdn de liberacion H en la direccion que se muestra y deslice la nueva unidad 6ptica en la
bahia de unidad desde la parte frontal hasta que encaje en su posicién.
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Figura 77. Instalacion de la unidad dptica

8. Conecte el cable de alimentacion H y el cable de sefial HF a la parte posterior de la nueva unidad 6ptica.

Figura 78. Conexion de cables a la parte posterior de la unidad dptica
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10.

Si es necesario, conecte el otro extremo del cable de sefial al conector correspondiente en la placa del
sistema. Consulte “Componentes de la placa del sistema” en la pagina 45.

Realice una de las siguientes acciones:

e Cuando instale una unidad o6ptica, guarde la pantalla protectora extraida en caso de que
posteriormente extraiga la unidad y necesite la pantalla protectora para cubrir la bahia de unidad.

¢ Sireemplaza una unidad 6ptica y se le indica que devuelva la unidad éptica antigua, siga todas las
instrucciones del embalaje y utilice los materiales de embalaje para el envio que se le suministraron.

Qué debe hacer a continuacion:

e Para trabajar con otra pieza de hardware, vaya al apartado pertinente.

e Para completar la instalacién o sustitucion, vaya a “Cémo finalizar la sustitucién de piezas” en la pagina

175.

Instalacion o sustitucion de una unidad 6ptica delgada en el médulo de flexion
El aspecto del médulo de flexidon puede ser diferente de las ilustraciones de este tema.

Para instalar o sustituir una unidad dptica delgada en el médulo de flexion, haga lo siguiente:

1.

Extraiga todos los soportes externos de las unidades y apague todos los dispositivos conectados y el
servidor. A continuacién, desconecte todos los cables de alimentacion de las tomas de alimentacién
eléctrica y todos los cables que estén conectados al servidor.

Si el servidor se instala en un armario bastidor, extraiga el servidor del armario bastidor y coléquelo en
una superficie plana, limpia y antiestatica. Consulte las Rack Installation Instructions (Instrucciones de
instalacién del bastidor) que se proporcionan con el servidor.

Extraiga la cubierta del servidor. Consulte “Extraccién de la cubierta del servidor” en la pagina 70.

Ubique las bahias de unidad éptica. Consulte “Vista frontal del servidor” en la pagina 18. Lea las reglas
de instalacion de unidad 6ptica en “Instalacion o sustitucion de un dispositivo en una bahia de unidad
6ptica” en la pagina 116.

Cuando instale una unidad 6ptica delgada nueva en la bahia de unidad 6ptica superior, coloque un
dedo en el orificio para empujar la pantalla protectora hasta que se proyecte desde la parte frontal del
chasis, tal como se muestra. A continuacion, sujete la pantalla protectora desde la parte frontal y
deslicela completamente hacia fuera del chasis.

Figura 79. Extraccion de la pantalla protectora de la bahia de unidad dptica

Si esta sustituyendo una unidad optica delgada antigua, haga lo siguiente:

a. Desconecte los cables de sefial y de alimentacién de la parte posterior del médulo de flexion.
Levante el botdn de liberacion H en la direccion que se muestra y empuje el modulo de flexion desde
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la parte posterior hasta que se proyecte desde la parte frontal del chasis. A continuacion, sujete el
maodulo de flexion desde la parte frontal y deslicelo completamente hacia fuera del chasis.

SEETARETEREARER

Figura 80. Extraccion del médulo de flexion

b. pulse el botén como se muestra para extraer la unidad 6ptica delgada del médulo de flexion.

Figura 81. Extraccion de la unidad dptica delgada del médulo de flexion

c. Extraiga los dos tornillos que fijan el clip para extraer el clip de plastico de la parte posterior de la
unidad 6ptica delgada.

Figura 82. Extraccion del clip de plastico de la unidad dptica delgada

6. Instale los dos tornillos para fijar el clip de plastico en la parte posterior de la unidad éptica delgada
nueva.
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Figura 883. Instalacion del clip de plastico en la unidad dptica delgada

7. Deslice la unidad 6ptica delgada nueva con el clip de plastico en el mddulo de flexion hasta que la
unidad optica delgada encaje en su posicion.

Figura 84. Instalacion de la unidad Jdptica delgada en el mddulo de flexion

8. LEvante el botdn de liberacion H en la direccion que se muestra y deslice el médulo de flexion con la
unidad oOptica delgada instalada en la bahia de unidad desde la parte frontal hasta que encaje en su

posicion.

N

Figura 85. Instalacion del mddulo de flexion

9. Conecte el cable de alimentacién H y el cable de sefial  a la parte posterior del médulo de flexion.
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Figura 86. Conexion de cables a la parte posterior del moédulo de flexion

10. Realice una de las siguientes acciones:

¢ Sjestd instalando una unidad éptica delgada, guarde la pantalla protectora extraida en caso de que
posteriormente extraiga la unidad y necesite la pantalla protectora para cubrir la bahia de unidad.

¢ Si esta sustituyendo una unidad éptica delgada y se le indica que devuelva la unidad éptica delgada
antigua, siga todas las instrucciones del embalaje y utilice los materiales de embalaje para el envio
que se le suministraron.

Qué debe hacer a continuacion:

e Para trabajar con otra pieza de hardware, vaya al apartado pertinente.

¢ Para completar la instalacién o sustitucion, vaya a “Cémo finalizar la sustitucion de piezas” en la pagina
175.

Instalacion o sustitucion de una unidad de almacenamiento interna de
intercambio en caliente

Atencion: No abra el servidor ni intente repararlo antes de leer y comprender “Lea esto primero: informacién de
seguridad” en la pagina v y “Directrices” en la pagina 67.

Este tema se aplica solo a modelos de servidor que tienen instaladas unidades de almacenamiento de
intercambio en caliente, como unidades de disco duro o unidades de estado sélido. Consulte
“Caracteristicas” en la pagina 7 para obtener mas informacion sobre las unidades de almacenamiento que
admiten intercambio en caliente.

Para ver una lista de las opciones de unidad de almacenamiento de ThinkServer, vaya a:
http://lenovoquickpick.com/usa/home/thinkserver/rack-and-tower-server

Puede instalar o sustituir una unidad de almacenamiento de intercambio en caliente sin apagar el servidor, lo
cual ayuda significativamente a evitar la interrupcion en el funcionamiento del sistema.

La refrigeracion y la integridad EMI del servidor estan protegidas si todas las bahias de unidad de
almacenamiento estan cubiertas u ocupadas. El nimero de las unidades de almacenamiento instaladas en el
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servidor varia en funcién del modelo de servidor. Las bahias vacias estan cubiertas por pantallas protectoras
metalicas u ocupadas por bandejas de relleno de la unidad de almacenamiento. Cuando instale una unidad
de almacenamiento de intercambio en caliente, guarde la bandeja de relleno de la unidad de
almacenamiento de la bahia de unidad en caso de que posteriormente extraiga la unidad de
almacenamiento de intercambio en caliente y necesita la bandeja de relleno para cubrir la ranura.

Atencidon: Una bahia de unidad sin ocupar sin otra proteccién puede afectar a la refrigeracion y la integridad
EMI del servidor, que puede producir un sobrecalentamiento o dafios en los componentes. Para mantener la
integridad EMI y refrigerar el servidor, instale una nueva unidad de almacenamiento de intercambio en
caliente tan pronto extraiga la unidad con problemas o la bandeja de relleno.

Antes de comenzar, imprima todas las instrucciones relacionadas o asegurese de poder ver la versiéon PDF
en otro sistema como referencia.

Notas:

e En funcién del modelo, el aspecto del servidor puede ser diferente de las ilustraciones de este tema.

e Utilice cualquier documentacion que viene con la unidad de almacenamiento de intercambio en caliente y
siga esas instrucciones ademas de las instrucciones de este tema.

Para instalar o sustituir una unidad de almacenamiento de intercambio en caliente, haga lo siguiente:
1. Lea las siguientes reglas de instalacion de la unidad de almacenamiento:

¢ Siga el orden de las bahias de unidad de almacenamiento al instalar una unidad de almacenamiento.
Consulte “Vista frontal del servidor” en la pagina 18 para ubicar las bahias de unidad de
almacenamiento en su servidor.

¢ En el caso de la configuracion RAID, las unidades de almacenamiento deben ser del mismo tipo y
tener la misma capacidad que si estuvieran dentro de una sola matriz RAID. Para obtener mas
informacion, consulte “Configuracion de RAID” en la pagina 63.

2. Abra la puerta frontal (si la hay).

3. Ubique la bahia de unidad de almacenamiento correspondiente. Consulte “Vista frontal del servidor” en
la pagina 18.

4. Presione el botdn de liberacién Hl para abrir el asa de la unidad de almacenamiento de intercambio en
caliente o la bandeja de relleno.
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Figura 87. Apertura del asa de la unidad de almacenamiento de intercambio en caliente o la bandeja de relleno

5. Tire el asa y deslice con cuidado la unidad de almacenamiento de intercambio en caliente o la bandeja
de relleno fuera de la parte frontal del chasis.
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Figura 88. Extraccion de la unidad de almacenamiento de intercambio en caliente o la bandeja de relleno

6. Ponga en contacto el envase antiestatico que contiene la nueva unidad de almacenamiento de

intercambio en caliente con cualquier superficie no pintada de la parte exterior del servidor. Luego,
extraiga la nueva unidad de almacenamiento de intercambio en caliente del envase.

Nota: No toque la placa de circuitos de la unidad de almacenamiento.

7. Deslice la nueva unidad de almacenamiento de intercambio en caliente en la bahia de unidad desde la
parte frontal hasta que encaje en su posicién y, a continuacién, cierre completamente el asa.
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Figura 89. Instalacion de la unidad de almacenamiento de intercambio en caliente

8. Revise los LED de estado de la unidad de intercambio en caliente para asegurarse de que la unidad de
almacenamiento funciona correctamente. Es posible que deba reiniciar el servidor para que se
reconozca la unidad de almacenamiento que acaba de instalar. Consulte “LED de la unidad de
intercambio en caliente” en la pagina 30. Si la unidad de almacenamiento esta defectuosa, debe volver a
instalarla o sustituirla hasta que funcione correctamente.

9. Cierre la puerta frontal (si la hay).
10. Realice una de las siguientes acciones:

¢ Cuando instale una unidad de almacenamiento de intercambio en caliente, guarde la bandeja de
relleno de la unidad de almacenamiento en caso de que posteriormente extraiga la unidad de
almacenamiento de intercambio en caliente y necesite una bandeja de relleno para cubrir la bahia de
unidad.

¢ Sjsustituye una unidad de almacenamiento de intercambio en caliente y se le indica que devuelva la
unidad de almacenamiento de intercambio en caliente antigua, siga todas las instrucciones del
embalaje y utilice los materiales de embalaje que se le proporcionan para realizar el envio.

Qué debe hacer a continuacion:

e Para trabajar con otra pieza de hardware, vaya al apartado pertinente.
e Para configurar RAID, vaya a “Configuracion de RAID” en la pagina 63.

Instalacion o sustitucion de una unidad de cambio rapido

Atencion: No abra el servidor ni intente repararlo antes de leer y comprender “Lea esto primero: informacién de
seguridad” en la pagina v y “Directrices” en la pagina 67.

Este tema se aplica solo a modelos de servidor que tienen instaladas unidades de cambio rapido. Consulte
“Caracteristicas” en la pagina 7 para obtener informacién sobre las unidades de cambio rapido.
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Para ver una lista de las opciones de unidad de almacenamiento de ThinkServer, vaya a:
http://lenovoquickpick.com/usa/home/thinkserver/rack-and-tower-server

La refrigeracion y la integridad EMI del servidor estan protegidas si todas las bahias de unidad de
almacenamiento estan cubiertas u ocupadas. El nimero de las unidades de almacenamiento instaladas en el
servidor varia en funcién del modelo de servidor. Las bahias vacias estan cubiertas por pantallas protectoras
metalicas u ocupadas por bandejas de relleno de la unidad de almacenamiento. Cuando instale una unidad
de almacenamiento de cambio rapido, guarde la bandeja de relleno de la unidad de almacenamiento de la
bahia de unidad en caso de que posteriormente extraiga la unidad de almacenamiento de cambio rapido y
necesita la bandeja de relleno para cubrir la ranura.

Atencién: Una bahia de unidad sin ocupar sin otra proteccién puede afectar a la refrigeracion y la integridad
EMI del servidor, que puede producir un sobrecalentamiento o dafos en los componentes. Para mantener la
integridad EMI y refrigerar el servidor, instale una nueva unidad de cambio rapido tan pronto como extraiga
la unidad con problemas o la bandeja de relleno.

Antes de comenzar, imprima todas las instrucciones relacionadas o asegurese de poder ver la version PDF
en otro sistema como referencia.

Notas:

e Segun el modelo, el aspecto del servidor puede ser levemente diferente a las ilustraciones de este tema.

e Utilice cualquier documentacion que viene con la unidad de cambio rapido y siga esas instrucciones
ademas de las instrucciones de este tema.

Para instalar o sustituir una unidad de cambio rapido, haga lo siguiente:
1. Lea las siguientes reglas de instalacion de la unidad de almacenamiento:

¢ Siga el orden de las bahias de unidad de almacenamiento al instalar una unidad de almacenamiento.
Consulte “Vista frontal del servidor” en la pagina 18 para ubicar las bahias de unidad de
almacenamiento en su servidor.

¢ En el caso de la configuracion RAID, las unidades de almacenamiento deben ser del mismo tipo y
tener la misma capacidad que si estuvieran dentro de una sola matriz RAID. Para obtener mas
informacion, consulte “Configuracion de RAID” en la pagina 63.

2. Extraiga todos los soportes externos de las unidades y apague todos los dispositivos conectados y el
servidor. A continuacién, desconecte todos los cables de alimentacion de las tomas de alimentacion
eléctrica y todos los cables que estén conectados al servidor.

3. Abra la puerta frontal (si la hay).

4. Ubique la bahia de unidad de almacenamiento correspondiente. Consulte “Vista frontal del servidor” en
la pagina 18.

5. Utilice un destornillador para girar la cerradura del asa H a la posicion desbloqueada. El asa se abre
automaticamente.
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Figura 90. Apertura del asa de la unidad de cambio rapido o la bandeja de relleno

6. Tire del asa y deslice con cuidado la unidad de cambio rapido o la bandeja de relleno fuera de la parte
frontal del chasis.
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Figura 91. Extraccion de la unidad de cambio rapido o la bandeja de relleno

7. Realice una de las siguientes acciones:

e Cuando sustituya una unidad de cambio rapido, extraiga los cuatro tornillos para extraer la unidad
con problemas de la bandeja de la unidad.

Figura 92. Extraccion de la unidad de la bandeja de unidad

¢ Cuando instale una unidad de cambio rapido, vaya al paso siguiente.

8. Ponga en contacto el envase antiestatico que contiene la nueva unidad de cambio rapido con cualquier
superficie no pintada de la parte exterior del servidor. A continuacién, extraiga la nueva unidad de
cambio rapido del envase.

9. Alinee los orificios de la bandeja de unidad con los orificios correspondientes de la nueva unidad de
cambio rapido. Luego, instale los cuatro tornillos para fijar la unidad a la bandeja.
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Figura 93. Instalacion de la unidad en la bandeja de unidad

10. Deslice la nueva unidad de cambio rapido en la bahia de unidad desde la parte frontal hasta que encaje
en su posicién y, a continuacion, cierre el asa.

Figura 94. Instalacion de la unidad de cambio rapido

11. Cierre la puerta frontal (si la hay).

12. Realice una de las siguientes acciones:

¢ Cuando instale una unidad de cambio rapido, guarde la bandeja de relleno extraida en caso de que
posteriormente extraiga la unidad de cambio rapido y necesite una bandeja de relleno para cubrir la
bahia de unidad.

¢ Cuando sustituya una unidad de cambio rapido y se le indique que devuelva la unidad de cambio
rapido antigua, siga todas las instrucciones del embalaje y utilice los materiales de embalaje que se le
proporcionan para realizar el envio.

Qué debe hacer a continuacion:

* Para trabajar con otra pieza de hardware, vaya al apartado pertinente.
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e Para configurar RAID, vaya a “Configuracion de RAID” en la pagina 63.

Instalacion o sustitucion de una unidad de cintas interna

Atencion: No abra el servidor ni intente repararlo antes de leer y comprender “Lea esto primero: informacién de
seguridad” en la pagina v y “Directrices” en la pagina 67.

Antes de comenzar, imprima todas las instrucciones relacionadas o asegurese de poder ver la versiéon PDF
en otro sistema como referencia.

Notas:

¢ Segun el modelo, el aspecto del servidor puede ser levemente diferente a las ilustraciones de este tema.

e Utilice la documentacion que se proporciona con la unidad de cinta y siga esas instrucciones ademas de
las instrucciones de este tema.

Para instalar o sustituir una unidad de cintas interna, haga lo siguiente:

1. Extraiga todos los soportes externos de las unidades y apague todos los dispositivos conectados y el
servidor. A continuacién, desconecte todos los cables de alimentacion de las tomas de alimentacion
eléctrica y todos los cables que estén conectados al servidor.

2. Si el servidor se instala en un armario bastidor, extraiga el servidor del armario bastidor y coléquelo en
una superficie plana, limpia y antiestatica. Consulte las Rack Installation Instructions (Instrucciones de
instalacién del bastidor) que se proporcionan con el servidor.

3. Extraiga la cubierta del servidor. Consulte “Extraccion de la cubierta del servidor” en la pagina 70.

4. En funcién de si va a instalar o a sustituir una unidad de cintas, realice una de las acciones siguientes:

¢ Cuando instale una unidad de cintas, empuije la pantalla protectora tal como se muestra hasta que se
proyecte desde la parte frontal del chasis. A continuacion, sujete la pantalla protectora desde la parte
frontal y deslicela completamente hacia fuera del chasis.
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Figura 95. Extraccion de la pantalla protectora de la bahia de unidad dptica

e Cuando sustituya una unidad de cintas, desconecte el cable de alimentacién y de sefial desde la
unidad de cintas. Levante el boton de liberacion K en la direccion que se muestra y empuije la unidad
de cintas desde la parte posterior hasta que se proyecte desde la parte frontal del chasis. A
continuacion, sujete la unidad de cintas desde la parte frontal y deslice el chasis completamente
hacia fuera.
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Figura 96. Extraccion de la unidad de cintas

N

5. Ponga en contacto el envase antiestatico que contiene la nueva unidad de cintas con cualquier
superficie no pintada de la parte exterior del servidor. A continuacién, extraiga la nueva unidad de cintas

y el cable del envase.

6. Levante el botén de liberacién H en la direccidn que se muestra y deslice la nueva unidad de cintas en la
bahia de unidad éptica inferior desde la parte frontal hasta que encaje en su posicion.

Figura 97. Instalacion de la unidad de cintas
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7. Conecte el cable de alimentacién y de sefial Fl a la parte posterior de la unidad de cintas.
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Figura 98. Conectar el cable de alimentacion y de sefial a la parte posterior de la unidad de cintas

8. Realice una de las siguientes acciones:

e Cuando instale una unidad de cintas, guarde la pantalla protectora extraida en caso de que
posteriormente extraiga la unidad y necesite la pantalla protectora para cubrir la bahia de unidad.

e Cuando sustituya una unidad de cintas y se le indique devolver la unidad de cintas antigua, siga
todas las instrucciones de embalaje. A continuacion, utilice los materiales de embalaje que se le
proporcionan para realizar el envio.

Qué debe hacer a continuacion:

e Para trabajar con otra pieza de hardware, vaya al apartado pertinente.
e Para completar la instalacién o sustitucion, vaya a “Cémo finalizar la sustitucién de piezas” en la pagina

175.
Instalacion o sustitucion del microprocesador

Este tema contiene los siguientes elementos:

e “Instalacién del segundo microprocesador” en la pagina 134
e “Sustitucion del microprocesador” en la pagina 138

Instalacion del segundo microprocesador

Atencion: No abra el servidor ni intente repararlo antes de leer y comprender “Lea esto primero: informacién de
seguridad” en la pagina v y “Directrices” en la pagina 67.

Segun el modelo, es posible que el servidor venga con uno o dos microprocesadores. Para modelos de
servidor con un microprocesador, el microprocesador se instala en el socket 1 de microprocesadory el
socket 2 de microprocesador se protege con una cubierta de socket de plastico. Puede adquirir un kit de
opciones de microprocesador de Lenovo e instalar el segundo microprocesador para expandir las
capacidades del sistema.

PRECAUCION:

AN

Apague el servidor y espere varios minutos para que el servidor se enfrie antes de extraer la cubierta
del servidor.
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Antes de comenzar, imprima todas las instrucciones relacionadas o asegurese de poder ver la version PDF
en otro sistema como referencia.

Notas:

Asegurese de instalar la opcion de tipo correcto de microprocesador que admite el servidor. Cuando hay
instalados dos microprocesadores, ambos deben tener el mismo voltaje y la misma velocidad de nucleo.

Utilice la documentacién que se proporciona con el kit de opciones del microprocesador y siga estas
instrucciones ademas de las instrucciones de este tema.

El microprocesador, socket y cubierta de socket pueden verse ligeramente diferentes de las ilustraciones
de este tema.

Para instalar el segundo microprocesador, haga lo siguiente:

1. Extraiga todos los soportes externos de las unidades y apague todos los dispositivos conectados y el

servidor. A continuacion, desconecte todos los cables de alimentacion de las tomas de alimentacion
eléctrica y todos los cables que estén conectados al servidor.

. Si el servidor se instala en un armario bastidor, extraiga el servidor del armario bastidor y coléquelo en

una superficie plana, limpia y antiestatica. Consulte las Rack Installation Instructions (Instrucciones de
instalacion del bastidor) que se proporcionan con el servidor. Si el servidor esta en formato torre,
apoyelo sobre un lado para una operacion mas facil.

. Extraiga la cubierta del servidor. Consulte “Extraccion de la cubierta del servidor” en la pagina 70.
4. Extraiga el escudo de refrigeracion. Consulte “Extraccién del escudo de refrigeracién” en la pagina 73.
5. Ubique el socket 2 de microprocesador en la placa del sistema. Consulte “Componentes de la placa del

sistema” en la pagina 45.

. Abra el asa pequefia H primero presionandola suavemente hacia abajo y luego presionandola hacia

dentro para liberarla de la posicion de bloqueo. Luego, abra la otra manija pequefia Fl de la misma
forma.

Nota: El soporte de sujecion del microprocesador tiene dos marcas. Abra el asa pequena con la marca
a" primero y, a continuacién, abrir la otra asa pequefia con la marca . Siempre siga la secuencia
correcta cuando abra las asas pequenas.

Figura 99. Apertura de las asas

. Presione suavemente el mecanismo de sujecién del microprocesador para abrirlo. Asegurese de que las

asas pequenas y el soporte de sujecion del microprocesador estan en la posicién completamente
abierta.

Nota: No deje caer nada en el socket del microprocesador mientras esté al descubierto. Las patillas del
socket deben mantenerse lo mas limpias posible.
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Figura 100. Apertura del soporte de sujecion del microprocesador

8. Ponga en contacto la bolsa antiestatica que contiene el nuevo microprocesador con cualquier superficie

no pintada de la parte exterior del servidor. A continuacion, extraiga el nuevo microprocesador del
paquete.

9. Extraiga la cubierta protectora que protege los contactos dorados en la parte inferior del nuevo
microprocesador. No toque las patillas del socket del microprocesador ni los contactos dorados de la
parte inferior del nuevo microprocesador.

Figura 101. No toque las patillas

10. Tome nota de la orientacion del nuevo microprocesador. Sostenga el nuevo microprocesador por sus
extremos y alinee las muescas HFl del mismo con las pestafias H del socket del microprocesador. Luego,
cuidadosamente baje el nuevo microprocesador hacia el socket del microprocesador.

Nota: El triangulo pequefio H en un extremo del nuevo microprocesador es el indicador de orientacion

del microprocesador. El nuevo microprocesador esta en la orientacion correcta cuando este indicador
esta orientado hacia la esquina biselada 8 del socket del microprocesador.
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11.

12.

Figura 102. Instalacion del microprocesador

Extraiga la cubierta de plastico del socket del microprocesador. Guarde la cubierta del socket del
microprocesador en caso de que posteriormente extraiga el microprocesador y necesite la cubierta del
socket para proteger las patillas del socket.

Nota: No extraiga la cubierta del socket hasta que instale un microprocesador en el socket. Si extrae el

microprocesador, instale inmediatamente la cubierta del socket o un nuevo microprocesador en primer
lugar.

Figura 103. Extraccion de la cubierta del socket del microprocesador

Cierre el asa pequefia Hl primero y, a continuacion, cierre el asa pequeia H para bloquear el soporte de
sujecion y asegurar el nuevo microprocesador en el socket.

Nota: El soporte de sujecion del microprocesador tiene dos marcas. Asegurese de cerrar el asa

pequefia con la marca ® primero y, a continuacion, cerrar el asa pequefia con la marca o. Siempre siga
la secuencia correcta cuando cierre las asas pequefias.
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Figura 104. Fijacion del microprocesador en el socket

13. Instale el nuevo disipador de calor que se proporciona con el kit de opciones del microprocesador.
Consulte “Sustitucion del disipador de calor” en la pagina 164.

Qué debe hacer a continuacion:

e Para trabajar con otra pieza de hardware, vaya al apartado pertinente.
e Para completar la instalacién, vaya a “Cémo finalizar la sustitucion de piezas” en la pagina 175.

Sustitucion del microprocesador

Atencion: No abra el servidor ni intente repararlo antes de leer y comprender “Lea esto primero: informacién de
seguridad” en la pagina v y “Directrices” en la pagina 67.

PRECAUCION:

AN

Es posible que la temperatura del disipador de calor y del microprocesador sea muy elevada. Apague
el servidor y espere varios minutos para que el servidor se enfrie antes de extraer la cubierta del
servidor.

Antes de comenzar, imprima todas las instrucciones relacionadas o asegurese de poder ver la version PDF
en otro sistema como referencia.

Notas:

e Asegurese de que el nuevo microprocesador sea del tipo correcto que admite el servidor. Cuando hay
instalados dos microprocesadores, ambos deben tener el mismo voltaje y la misma velocidad de nucleo.

e Utilice la documentacion que se proporciona con el kit de opciones del microprocesador y siga estas
instrucciones ademas de las instrucciones de este tema.

¢ El microprocesador, socket y cubierta de socket pueden verse ligeramente diferentes de las ilustraciones
de este tema.

Para sustituir el microprocesador, siga estos pasos:

1. Extraiga todos los soportes externos de las unidades y apague todos los dispositivos conectados y el
servidor. A continuacién, desconecte todos los cables de alimentacidon de las tomas de alimentacion
eléctrica y todos los cables que estén conectados al servidor.
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2. Si el servidor se instala en un armario bastidor, extraiga el servidor del armario bastidor y coléquelo en
una superficie plana, limpia y antiestatica. Consulte las Rack Installation Instructions (Instrucciones de
instalacion del bastidor) que se proporcionan con el servidor. Si el servidor esta en formato torre,
apoyelo sobre un lado para una operacion mas facil.

. Extraiga la cubierta del servidor. Consulte “Extraccion de la cubierta del servidor” en la pagina 70.
. Extraiga el escudo de refrigeracion. Consulte “Extraccion del escudo de refrigeracion” en la pagina 73.
. Extraiga el disipador de calor. Consulte “Sustitucion del disipador de calor” en la pagina 164.

o O b~ W

. Abra el asa pequefia Fl primero presionandola suavemente hacia abajo y luego presionandola hacia
dentro para liberarla de la posicién de bloqueo. Luego, abra la otra manija pequefia F de la misma
forma.

Nota: El soporte de sujecion del microprocesador tiene dos marcas. Abra el asa pequefia con la marca
a" primero y, a continuacion, abrir la otra asa pequefia con la marca . Siempre siga la secuencia
correcta cuando abra las asas pequenas.

Figura 105. Apertura de las asas

7. Presione suavemente el mecanismo de sujecién del microprocesador para abrirlo. Asegurese de que las
asas pequenas Yy el soporte de sujecion del microprocesador estan en la posicién completamente
abierta.

Figura 106. Apertura del soporte de sujecion del microprocesador

8. Toque solo los extremos del microprocesador y levantelo cuidadosamente hacia arriba y fuera del
socket del microprocesador. Coloque el microprocesador antiguo en una superficie antiestatica.

Notas:

¢ No toque los contactos dorados de la parte inferior del microprocesador.
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¢ No deje caer nada en el socket del microprocesador mientras esté al descubierto. Las patillas del
socket deben mantenerse lo mas limpias posible.

Figura 107. Extraccion del microprocesador

9. Ponga en contacto la bolsa antiestatica que contiene el nuevo microprocesador con cualquier superficie

no pintada de la parte exterior del servidor. A continuacién, extraiga el nuevo microprocesador del
paquete.

10. Extraiga el nuevo microprocesador de la cubierta protectora que protege los contactos dorados de la
parte inferior del nuevo microprocesador. No toque las patillas del socket del microprocesador ni los
contactos dorados de la parte inferior del nuevo microprocesador.

Figura 108. No toque las patillas

11. Tome nota de la orientacion del nuevo microprocesador. Sostenga el nuevo microprocesador por sus
extremos y alinee las muescas Fl del mismo con las pestafias B del socket del microprocesador. Luego,
cuidadosamente baje el nuevo microprocesador hacia el socket del microprocesador.

Nota: El triangulo pequefio H en un extremo del nuevo microprocesador es el indicador de orientacién

del microprocesador. El nuevo microprocesador esté en la orientacién correcta cuando este indicador
esta orientado hacia la esquina biselada 1 del socket del microprocesador.
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12.

13.

14.

Figura 109. Instalacion del microprocesador

Cierre el asa pequefia Hl primero y, a continuacion, cierre el asa pequeia H para bloquear el soporte de
sujecion y asegurar el nuevo microprocesador en el socket.

Nota: El soporte de sujecion del microprocesador tiene dos marcas. Asegurese de cerrar el asa
pequefa con la marca i primero y, a continuacion, cerrar el asa pequefia con la marca o . Siempre siga
la secuencia correcta cuando cierre las asas pequefias.

Figura 110. Fijacion del microprocesador en el socket

Utilice una almohadilla de limpieza para limpiar la grasa térmica del disipador de calor extraido. Elimine
la almohadilla de limpieza cuando haya quitado toda la grasa térmica.

Utilice uno de los siguientes métodos para aplicar la cantidad correcta de grasa térmica en la parte
superior del microprocesador recientemente instalado en forma de una cruz o de un circulo, tal como se
muestra. Usar poca o demasiada grasa térmica puede provocar problemas términos, debido al contacto
imperfecto con los componentes.

Notas:

¢ No toque la grasa térmica.
¢ Mantenga la grasa térmica alejada de la placa del sistema.
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Figura 111. Aplicacion de grasa térmica en la parte superior del microprocesador

15. Vuelva a instalar el disipador de calor. Consulte “Sustitucién del disipador de calor” en la pagina 164.
16. Si se le indica que devuelva el microprocesador antiguo, siga todas las instrucciones del embalaje y

utilice los materiales de embalaje para el envio que se le suministraron.
Qué debe hacer a continuacién:

e Para trabajar con otra pieza de hardware, vaya al apartado pertinente.
e Para completar la sustitucion, vaya a “Cémo finalizar la sustitucion de piezas” en la pagina 175.

Instalacion o sustitucion de una fuente de alimentacion redundante de
intercambio en caliente

Atencion: No abra el servidor ni intente repararlo antes de leer y comprender “Lea esto primero: informacion de
seguridad” en la pagina v y “Directrices” en la pagina 67.

Dependiendo del modelo, es posible que el servidor venga con una o dos fuentes de alimentacion
redundante de intercambio en caliente. Cuando el servidor cuenta con dos fuentes de alimentacion
redundantes de intercambio en caliente, el servidor puede hacer frente a una pérdida de energia de
cualquiera de las fuentes. Esto ayuda a evitar la interrupcidn significativa en el funcionamiento del servidor
cuando falla una fuente de alimentacién. Puede sustituir una fuente de alimentacion redundante de
intercambio en caliente con fallas sin apagar el servidor.

Algunos modelos de servidor se proporcionan solo con una fuente de alimentacién. Puede adquirir una
fuente de alimentacién redundante de intercambio en caliente en el sitio Web de Lenovo, en:
http://lenovoquickpick.com/usa’/home/thinkserver/rack-and-tower-server

PRECAUCION:
Riesgo de piezas méviles. Mantenga alejados los dedos y otras partes del cuerpo.

A\

PRECAUCION:
Nunca saque la cubierta de una fuente de alimentacion, o cualquier otra pieza, que tenga la siguiente
etiqueta.
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Dentro de cualquier componente que tenga adherida esta etiqueta hay niveles peligros de voltaje,
corriente y energia. Al interior de estos componentes no hay piezas que requieran ningun tipo de
mantenimiento. Si sospecha que tiene un problema con una de estas piezas, pongase en contacto
con un técnico de servicio.

Antes de comenzar, imprima todas las instrucciones relacionadas o asegurese de poder ver la version PDF
en otro sistema como referencia.

Notas:

¢ Para mantener la integridad EMI y refrigerar el servidor, instale una nueva fuente de alimentacién
redundante de intercambio en caliente, tan pronto extraiga la unidad que presenta fallas o cubra la otra
bahia con una pantalla protectora si solo utiliza una fuente de alimentacion para proporcionar
alimentacion.

¢ | afuente de alimentacion redundante de intercambio en caliente puede verse ligeramente diferente de las
ilustraciones de este tema.

¢ Use la documentacion que se proporciona con la fuente de alimentacion redundante de intercambio en
caliente y siga estas instrucciones ademas de las instrucciones de este tema.

Para instalar o sustituir una fuente de alimentacion redundante de intercambio en caliente, siga estos pasos:
1. Realice una de las siguientes acciones:

¢ Siva ainstalar una fuente de alimentacion redundante de intercambio en caliente, ubique la bahia de
la fuente de alimentacion en la parte trasera del servidor. Inserte dos dedos en los dos orificios de la
pantalla protectora que cubre la bahia y, a continuacién, tire la pantalla hacia fuera del chasis. Guarde
la pantalla en caso de que posteriormente extraiga la fuente de alimentacion y necesite la pantalla
para cubrir la bahia.

Figura 112. Extraccion de la pantalla protectora de la bahia de la fuente de alimentacion

¢ Cuando sustituya una fuente de alimentacién redundante de intercambio en caliente, haga lo
siguiente:
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a. Ubique la fuente de alimentacién con problemas en la parte posterior del servidor.

Nota: Cada fuente de alimentacién tiene tres LED de estado cerca del conector del cable de
alimentacion. Para obtener informacion sobre los LED de estado, consulte “LED de estado de
fuente de alimentacién” en la pagina 32.

b. Desconecte el cable de alimentacion de la fuente de alimentacién redundante de intercambio en
caliente con problemas. A continuacion, presione la pestana de liberacion H en la direccion que
se muestra y tire el asa F al mismo tiempo que desliza la fuente de alimentacién con problemas
fuera del chasis.

Figura 113. Extraccidn de una fuente de alimentacion redundante de intercambio en caliente

2. Ponga en contacto el envase antiestatico que contiene la nueva fuente de alimentacion redundante de
intercambio en caliente con cualquier superficie no pintada de la parte exterior del servidor. A
continuacién, extraiga la nueva fuente de alimentacion redundante de intercambio en caliente del
paquete.

3. Observe la orientacion de la nueva fuente de alimentacion redundante de intercambio en caliente y
deslicela hacia el chasis hasta que encaje en su posicion.
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Figura 114. Instalacion de una fuente de alimentacion redundante de intercambio en caliente
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4. Conecte el cable de alimentacién al conector del cable de alimentacién de la nueva fuente de
alimentacién. A continuacion, verifique los LED de estado cerca del conector del cable de alimentacion.
Para obtener informacion sobre los LED de estado, consulte “LED de estado de fuente de alimentaciéon”
en la pagina 32.

5. Sise le indica que devuelva la fuente de alimentacion redundante de intercambio en caliente antigua,
siga todas las instrucciones del embalaje y utilice los materiales de embalaje para el envio que se le
suministraron.

Instalacion de una unidad de 2,5 pulgadas en una bahia de unidad de 3,5
pulgadas

Atencion: No abra el servidor ni intente repararlo antes de leer y comprender “Lea esto primero: informacion de
seguridad” en la pagina v y “Directrices” en la pagina 67.

Antes de comenzar, imprima todas las instrucciones relacionadas o asegurese de poder ver la version PDF
en otro sistema como referencia.

Notas:

* Debe contar con un adaptador de unidad de 3,5 pulgadas a 2,5 pulgadas y un soporte de unidad de 3,5
pulgadas disponible antes de la instalacion.

¢ Solo en los modelos de servidor con quince bahias de unidad de 3,5 pulgadas puede instalar unidades de
2,5 pulgadas y de 3,5 pulgadas en el mismo servidor.

Para instalar una unidad de 2,5 pulgadas en una bahia de unidad de 3,5 pulgadas, haga lo siguiente:

1. Ubique la bahia de unidad de almacenamiento correspondiente. Consulte “Vista frontal del servidor” en
la pagina 18.

2. Pulse el botdn de liberacion H para abrir el asa de la bandeja de relleno.
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Figura 115. Apertura del asa de la bandeja de relleno

3. Tire del asa y deslice cuidadosamente la bandeja de relleno fuera de la parte frontal del chasis.
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Figura 116. Extraccion de la bandeja de relleno

. Ponga en contacto el envase antiestatico que contiene la unidad de 2,5 pulgadas con cualquier
superficie no pintada de la parte exterior del servidor. A continuacién, extraiga la unidad de 2,5 pulgadas
del envase.

. Coloque la unidad de 2,5 pulgadas en el adaptador de la unidad de 3,5 pulgadas a 2,5 pulgadas, tal
como se muestra en la siguiente ilustracion.

Figura 117. Ubicacidn de la unidad de 2,5 pulgadas en el adaptador de la unidad

. Alinee los dos orificios de los tornillos en la unidad de 2,5 pulgadas con los orificios correspondientes en
el adaptador de la unidad. Luego, instale los dos tornillos para asegurar la unidad de 2,5 pulgadas al
adaptador de la unidad.

Figura 118. Instalacion de los tornillos para asegurar la unidad de 2,5 pulgadas al adaptador de la unidad
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7. Coloque el adaptador de la unidad y la unidad de 2,5 pulgadas en la abrazadera de la unidad de 3,5
pulgadas. Alinee los orificios de los tornillos en el adaptador de la unidad y de la unidad de 2,5 pulgadas
con los orificios correspondientes en la abrazadera. A continuacion, instale los cinco tornillos que
aseguran el adaptador de la unidad y la unidad de 2,5 pulgadas a la abrazadera.

Figura 119. Instalacion de los tornillos que aseguran el adaptador de la unidad y la unidad de 2,5 pulgadas a la
abrazadera

8. Deslice la unidad de 2,5 pulgadas en la bahia de unidad desde la parte frontal hasta que encaje en su
posicion y, a continuacion, cierre completamente el asa.

Figura 120. Instalacion de la unidad de 2,5 pulgadas
9. Reuvise los LED de estado de la unidad de intercambio en caliente para asegurarse de que la unidad de

2,5 pulgadas funciona correctamente. Es posible que deba reiniciar el servidor para que se reconozca la
unidad de 2,5 pulgadas que acaba de instalar. Consulte “LED de la unidad de intercambio en caliente”
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en la pagina 30. Si la unidad de 2,5 pulgadas esta defectuosa, debe volver a instalar o sustituir hasta
que funcione correctamente.

10. Cierre la puerta frontal (si la hay).

11. Guarde la bandeja de relleno de la unidad de almacenamiento extraida en caso de que posteriormente
extraiga la unidad de 2,5 pulgadas y necesite una bandeja de relleno para cubrir la bahia de unidad.

Qué debe hacer a continuacion:

e Para trabajar con otra pieza de hardware, vaya al apartado pertinente.
¢ Para configurar RAID, vaya a “Configuracion de RAID” en la pagina 63.

Sustitucion de la placa del panel frontal

Atencion: No abra el servidor ni intente repararlo antes de leer y comprender “Lea esto primero: informacion de
seguridad” en la pagina v y “Directrices” en la pagina 67.

Antes de comenzar, imprima todas las instrucciones relacionadas o asegurese de poder ver la version PDF
en otro sistema como referencia.

Notas:

e Segun el modelo, el aspecto del servidor puede ser levemente diferente a las ilustraciones de este tema.

e Utilice la documentacion que viene con la nueva placa del panel frontal y siga esas instrucciones ademas
de las que se proporcionan en este tema.

¢ |aplaca del panel frontal es sensible a la descarga electrostatica. Asegurese de leer y comprender
primero “Manejo de dispositivos sensibles a la electricidad estatica” en la pagina 68 y de realizar la
operacién cuidadosamente.

Para sustituir la placa del panel frontal, haga lo siguiente:

1. Extraiga todos los soportes externos de las unidades y apague todos los dispositivos conectados y el
servidor. A continuacion, desconecte todos los cables de alimentacion de las tomas de alimentacion
eléctrica y todos los cables que estén conectados al servidor.

2. Si el servidor se instala en un armario bastidor, extraiga el servidor del armario bastidor y coléquelo en
una superficie plana, limpia y antiestatica. Consulte las Rack Installation Instructions (Instrucciones de
instalaciéon del bastidor) que se proporcionan con el servidor.

3. Extraiga la cubierta del servidor. Consulte “Extraccion de la cubierta del servidor” en la pagina 70.

4. Extraiga el marco biselado frontal. Consulte “Extraccién y reinstalacion del marco biselado frontal” en la
pagina 75.

5. Ubique el panel frontal. Consulte “Panel frontal” en la pagina 20.

6. Desconecte el cable del panel frontal de la parte posterior de la placa del panel frontal y del conector del
panel frontal en la placa del sistema. Consulte “Componentes de la placa del sistema” en la pagina 45.

7. Si es necesario, extraiga las piezas y desconecte los cables que puedan impedir el acceso al cable del
panel frontal. Registre la disposicion de los cables y libere el cable del panel frontal de cualquier clip o
abrazadera para cables en el chasis.

8. Presione la pestafia de liberacion Hl en la parte inferior de la placa del panel frontal y tirelo en la
direccion que se muestra al mismo tiempo. A continuacion, extraiga la placa del panel frontal fuera del
chasis.
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Figura 121. Extraccion de la placa del panel frontal

9. Ponga en contacto el envase antiestatico que contiene la nueva placa del panel frontal con cualquier

superficie no pintada de la parte exterior del servidor. A continuacion, extraiga la nueva placa del panel
frontal fuera del envase.

10. Inserte la pestafia metalica de la parte superior de la nueva placa del panel frontal en los orificios
correspondientes Hl del chasis. A continuacion, presione la pestafa de liberacion y gire la placa del
panel frontal hacia dentro hasta que encaje en su posicién.
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Figura 122. Instalacion de la placa del panel frontal

11. Coloque el nuevo cable del panel frontal a través del orificio correspondiente del chasis. Conecte el
cable del panel frontal a la parte posterior de la nueva placa del panel frontal y al conector del panel
frontal en la placa del sistema. Consulte “Componentes de la placa del sistema” en la pagina 45.

12. Consulte su nota para enrutar correctamente el cable de sefial de la nueva placa del panel frontal. Si es
necesario, asegure el cable de sefial con clips o abrazaderas para cables en el chasis.

13. Vuelva a colocar el marco biselado frontal. Consulte “Extraccion y reinstalacion del marco biselado
frontal” en la pagina 75.

14. Sise le indica que devuelva la placa del panel frontal antiguo, siga todas las instrucciones del embalaje
y utilice los materiales de embalaje que se le proporcionan para realizar el envio.

Qué debe hacer a continuacion:

e Para trabajar con otra pieza de hardware, vaya al apartado pertinente.
e Para completar la sustitucién, vaya a “Cémo finalizar la sustitucion de piezas” en la pagina 175.

Sustitucion del ThinkServer RAID Super Capacitor Module

Atencion: No abra el servidor ni intente repararlo antes de leer y comprender “Lea esto primero: informacién de
seguridad” en la pagina v y “Directrices” en la pagina 67.

Este tema se aplica solo a los modelos de servidor que tienen el ThinkServer RAID Super Capacitor Module
instalado. En funcién del modelo, es posible que el servidor venga con un maximo de tres ThinkServer RAID
Super Capacitor Modules.
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El ThinkServer RAID Super Capacitor Module protege la memoria caché en la tarjeta RAID o el adaptador
AnyRAID instalado. Puede adquirir un ThinkServer RAID Super Capacitor Module en el sitio Web de Lenovo,
en:

http://lenovoquickpick.com/usa’/home/thinkserver/rack-and-tower-server

Antes de comenzar, imprima todas las instrucciones relacionadas o asegurese de poder ver la version PDF
en otro sistema como referencia.

Notas:

e En funcién del modelo, es posible que el servidor venga con un maximo de tres ThinkServer RAID Super
Capacitor Modules.

e Utilice la documentacion que se proporciona con el ThinkServer RAID Super Capacitor Module y siga
estas instrucciones ademas de las instrucciones de este tema.

Para sustituir el ThinkServer RAID Super Capacitor Module, haga lo siguiente:

1. Extraiga todos los soportes externos de las unidades y apague todos los dispositivos conectados y el
servidor. A continuacién, desconecte todos los cables de alimentacién de las tomas de alimentacion
eléctrica y todos los cables que estén conectados al servidor.

2. Si el servidor se instala en un armario bastidor, extraiga el servidor del armario bastidor y coléquelo en
una superficie plana, limpia y antiestatica. Consulte las Rack Installation Instructions (Instrucciones de
instalacion del bastidor) que se proporcionan con el servidor. Si el servidor esta en formato torre,
apodyelo sobre un lado para una operacion mas facil.

3. Extraiga la cubierta del servidor. Consulte “Extraccién de la cubierta del servidor” en la pagina 70.

4. Desconecte el cable del ThinkServer RAID Super Capacitor Module. Extraiga el tornillo que asegura el
ThinkServer RAID Super Capacitor Module y a continuacién, libérelo del chasis.

Figura 123. Extraccion del ThinkServer RAID Super Capacitor Module con el soporte del chasis.

5. Presione suavemente la pestafia Hl en el soporte y extraiga el ThinkServer RAID Super Capacitor
Module del soporte al mismo tiempo.
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Figura 124. Extraccion del ThinkServer RAID Super Capacitor Module del soporte

6. Ponga en contacto el envase antiestatico que contiene el nuevo ThinkServer RAID Super Capacitor
Module con cualquier superficie no pintada de la parte exterior del servidor. A continuacion, extraiga el
ThinkServer RAID Super Capacitor Module nuevo del envase.

7. Observe la orientacion del ThinkServer RAID Super Capacitor Module nuevo. Luego, presione
suavemente la pestafia H en el soporte e instale el ThinkServer RAID Super Capacitor Module nuevo en
el soporte al mismo tiempo.

Figura 125. Instalacion del ThinkServer RAID Super Capacitor Module en el soporte
8. Asegurese de que los orificios de los tornillos del nuevo ThinkServer RAID Super Capacitor Module con

la abrazadera estén alineados con los apéndices correspondientes en el chasis. A continuacidn,
coloque el tornillo para asegurar el nuevo ThinkServer RAID Super Capacitor Module con la abrazadera.
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Figura 126. Instalacion del ThinkServer RAID Super Capacitor Module con el soporte en el chasis
9. Conecte el cable al ThinkServer RAID Super Capacitor Module nuevo.

Qué debe hacer a continuacion:

¢ Para trabajar con otra pieza de hardware, vaya al apartado pertinente.

e Para completar el procedimiento de sustitucion, vaya a “Cémo finalizar la sustitucion de piezas” en la
pagina 175.

Sustitucion del adaptador AnyRAID

Atencion: No abra el servidor ni intente repararlo antes de leer y comprender “Lea esto primero: informacién de
seguridad” en la pagina v y “Directrices” en la pagina 67.

Este tema se aplica solamente a modelos de servidor que tienen un adaptador AnyRAID instalado.

Antes de comenzar, imprima todas las instrucciones relacionadas o asegurese de poder ver la version PDF
en otro sistema como referencia.

Notas:

e En funcién del modelo, el aspecto del servidor o del adaptador AnyRAID puede ser diferente de las
ilustraciones de este tema.

e Utilice la documentacion que viene con el adaptador AnyRAID y siga esas instrucciones ademas de las
instrucciones de este tema.

Para sustituir el adaptador AnyRAID, haga lo siguiente:

Atencidn: Es posible que la sustitucion del adaptador AnyRAID afecte sus configuraciones de RAID. Realice
una copia de seguridad de sus datos antes de comenzar, a fin de evitar la pérdida de los datos debido a
cambios en la configuracién de RAID.

1. Extraiga todos los soportes externos de las unidades y apague todos los dispositivos conectados y el
servidor. A continuacién, desconecte todos los cables de alimentacidn de las tomas de alimentacion
eléctrica y todos los cables que estén conectados al servidor.

2. Si el servidor se instala en un armario bastidor, extraiga el servidor del armario bastidor y coléquelo en
una superficie plana, limpia y antiestatica. Consulte las Rack Installation Instructions (Instrucciones de
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instalacion del bastidor) que se proporcionan con el servidor. Si el servidor esta en formato torre,
apdyelo sobre un lado para una operacion mas facil.

Extraiga la cubierta del servidor. Consulte “Extraccidn de la cubierta del servidor” en la pagina 70.
Extraiga las piezas y desconecte los cables que puedan impedir la operacion.

Ubique el adaptador AnyRAID. Consulte “Componentes del servidor” en la pagina 25.
Desconecte todos los cables del adaptador AnyRAID.

Realice una de las siguientes acciones:

¢ Para el adaptador AnyRAID sin ducto de aire, vaya al paso 8.

¢ Para los modelos de servidor de una unidad de 3,5 pulgadas que tienen un adaptador AnyRAID
instalado con un ducto de aire

Abra el asa pequefia Hl presionandola suavemente y luego sacandola para liberarla de la posicion de
bloqueo. A continuacion, levante y extraiga el ducto de aire del adaptador AnyRAID del chasis.

Figura 127. Extraccidn del ducto de aire del adaptador AnyRAID para modelos de servidor con unidades de 3,5
pulgadas

¢ Para los modelos de servidor de una unidad de 2,5 pulgadas que tienen un adaptador AnyRAID
instalado con un ducto de aire

Suelte el tornillo que asegura el ducto de aire del adaptador AnyRAID. A continuacion, levantelo en la
direccidon que se muestra hasta que pueda extraerlo por completo.

Nota: Eltornillo es una pieza integrada del ducto de aire del adaptador AnyRAID. No intente extraer
el tornillo del ducto de aire del adaptador AnyRAID.
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Figura 128. Extraccion del ducto de aire del adaptador AnyRAID para modelos de servidor con unidades de 2,5
pulgadas

8. Suelte los dos tornillos que aseguran el adaptador AnyRAID. A continuacién, sujete el adaptador
AnyRAID por los extremos y tirelo suavemente hacia fuera de las ranuras del adaptador AnyRAID en la
placa posterior.

Notas:

¢ FEl| adaptador AnyRAID cabe justamente en las ranuras del adaptador AnyRAID. Si es necesario,
mueva de manera alternada cada lado del adaptador AnyRAID hasta que se haya extraido de los
conectores.

¢ |os dos tornillos son piezas integradas del adaptador AnyRAID. No intente extraer los dos tornillos
del adaptador AnyRAID.

Figura 129. Extraccion del adaptador AnyRAID
9. Bajo el adaptador AnyRAID, hay una bandeja del adaptador AnyRAID que se utiliza para ayudar a

asegurar el adaptador AnyRAID en su lugar. Si es necesario, extraiga y vuelva a instalar la bandeja de la
siguiente forma:
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Nota: En funcién del modelo, el aspecto de la bandeja del adaptador AnyRAID que viene con el servidor
puede ser levemente diferente de las siguientes ilustraciones. Sin embargo, los procedimientos de
extraccion e instalacién son los mismos.

¢ Para eliminar la bandeja del adaptador AnyRAID, presione la pestafa de liberacién H. A continuacion,
sujete la bandeja saquela con cuidado del chasis.

Figura 130. Extraccidn de la bandeja del adaptador AnyRAID

e Para volver a instalar la bandeja del adaptador AnyRAID, ubique el area de montaje sobre un lado del
chasis. Inserte la pestana en el orificio F y alinee las dos patillas en la bandeja con los dos orificios A
en el area de montaje. A continuacion, gire la bandeja del adaptador AnyRAID hacia abajo hasta que
encaje en su posicion.

Figura 131. Instalacion de la bandeja del adaptador AnyRAID

10. Ponga en contacto el envase antiestatico que contiene el adaptador AnyRAID nuevo con cualquier

11.

superficie no pintada de la parte exterior del servidor. A continuacién, extraiga el adaptador AnyRAID
nuevo del envase.

Coloque el adaptador AnyRAID nuevo cerca de la placa posterior. A continuacién, presione con cuidado
el adaptador AnyRAID nuevo en las ranuras del adaptador AnyRAID hasta que esté bien instalado.
Ajuste los dos tornillos para asegurar el adaptador AnyRAID nuevo en su lugar.
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Figura 132. Instalacion del adaptador AnyRAID

12. Vuelva a instalar el ducto de aire del adaptador AnyRAID (si lo hay).
13. Vuelva a conectar los cables. Consulte “Conexion de cables” en la pagina 43.

Qué debe hacer a continuacion:

e Para trabajar con otra pieza de hardware, vaya al apartado pertinente.

e Para completar el procedimiento de sustitucion, vaya a “Cémo finalizar la sustitucion de piezas” en la
pagina 175.

Sustitucién de la placa posterior de la unidad de intercambio en caliente

Atencion: No abra el servidor ni intente repararlo antes de leer y comprender “Lea esto primero: informacion de
seguridad” en la pagina v y “Directrices” en la pagina 67.

Este tema se aplica solo a modelos de servidor que tienen instaladas unidades de almacenamiento internas
de intercambio en caliente.

Antes de comenzar, imprima todas las instrucciones relacionadas o asegurese de poder ver la versiéon PDF
en otro sistema como referencia.

Notas:

¢ La placa posterior de la unidad de intercambio en caliente es sensible a la descarga electrostatica.
Asegurese de leer y comprender primero “Manejo de dispositivos sensibles a la electricidad estatica” en
la pagina 68 y de realizar la operacion cuidadosamente.

e Segun el modelo, el aspecto del servidor puede ser levemente diferente a las ilustraciones de este tema.

e Utilice cualquier documentacion que viene con la nueva placa posterior de unidad de intercambio en
caliente y siga esas instrucciones ademas de las instrucciones de este tema.

Para sustituir la placa posterior de la unidad de intercambio en caliente, haga lo siguiente:

1. Extraiga todos los soportes externos de las unidades y apague todos los dispositivos conectados y el
servidor. A continuacién, desconecte todos los cables de alimentacion de las tomas de alimentacion
eléctrica y todos los cables que estén conectados al servidor.
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. Si el servidor se instala en un armario bastidor, extraiga el servidor del armario bastidor y coléquelo en
una superficie plana, limpia y antiestatica. Consulte las Rack Installation Instructions (Instrucciones de
instalacion del bastidor) que se proporcionan con el servidor. Si el servidor esta en formato torre,
apoyelo sobre un lado para una operacion mas facil.

. Extraiga la cubierta del servidor. Consulte “Extraccion de la cubierta del servidor” en la pagina 70.

. Ubique las placas posteriores. Consulte “Placa posterior de la unidad de intercambio en caliente” en la
pagina 38.

. Extraiga el adaptador AnyRAID. Consulte “Sustitucion del adaptador AnyRAID” en la pagina 154.

. Extraiga todas las unidades de almacenamiento de intercambio en caliente y bandejas de relleno (si las

hay) de las bahias de unidad de almacenamiento. Consulte “Instalacién o sustituciéon de una unidad de
almacenamiento interna de intercambio en caliente” en la pagina 123.

. Grabe las conexiones de cables en la placa posterior y, a continuacién, desconecte todos los cables de
la placa posterior.

. En funcién del modelo de servidor, realice una de las siguientes acciones:

e Paralos modelos de servidor con una placa posterior de la unidad de 3,5 pulgadas, presione las dos
pestafias de liberacién F y levante con cuidado la placa posterior de la unidad de 3,5 pulgadas hacia
arriba, para que se libere de los enganches en el chasis. A continuacién, extraiga con cuidado la
placa posterior de la unidad de 3,5 pulgadas fuera del chasis.

Figura 133. Extraccion de la placa posterior de la unidad de 3,5 pulgadas

e Paralos modelos de servidor con una placa posterior de la unidad de 2,5 pulgadas, presione la
pestafia de liberacién H y levante con cuidado la placa posterior de la unidad de 2,5 pulgadas hacia
arriba, para que se libere de los enganches en el chasis. A continuacién, extraiga con cuidado la
placa posterior de la unidad de 2,5 pulgadas fuera del chasis.
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Figura 134. Extraccion de la placa posterior de la unidad de 2,5 pulgadas

9. Ponga en contacto el envase antiestatico que contiene la nueva placa posterior con cualquier superficie
no pintada de la parte exterior del servidor. A continuacién, extraiga la nueva placa posterior del
paquete.

Nota: Maneje cuidadosamente la placa posterior por sus extremos.

10. Coloque la nueva placa posterior en el compartimiento de la unidad de disco duro, de forma que los
orificios en la nueva placa posterior se alineen con los enganches correspondientes en el chasis. A
continuacién, presione ligeramente la nueva placa posterior hasta que encaje en su posicion.

11. Vuelva a instalar todas las unidades de almacenamiento de intercambio en caliente y las bandejas de
relleno. Consulte “Instalacion o sustitucion de una unidad de almacenamiento interna de intercambio en
caliente” en la pagina 123.

12. Vuelva a instalar el adaptador AnyRAID. Consulte “Sustitucion del adaptador AnyRAID” en la pagina
154.

13. Consulte la nota para reconectar los cables en la placa posterior.

14. Si se le indica que devuelva la antigua placa posterior, siga todas las instrucciones del embalaje y utilice
los materiales de embalaje para el envio que se le suministraron.

Qué debe hacer a continuacion:

¢ Para trabajar con otra pieza de hardware, vaya al apartado pertinente.
e Para completar la sustitucion, vaya a “Cémo finalizar la sustitucién de piezas” en la pagina 175.

Sustitucién del médulo de la unidad de cambio rapido

Atencion: No abra el servidor ni intente repararlo antes de leer y comprender “Lea esto primero: informacién de
seguridad” en la pagina v y “Directrices” en la pagina 67.

Este tema se aplica solo a modelos de servidor que tienen instaladas unidades de almacenamiento internas
de cambio rapido.

Antes de comenzar, imprima todas las instrucciones relacionadas o asegurese de poder ver la version PDF
en otro sistema como referencia.
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Nota: El modulo de la unidad de cambio rapido es sensible a la descarga electrostatica. Asegurese de leery
comprender primero “Manejo de dispositivos sensibles a la electricidad estatica” en la pagina 68 y de
realizar la operacién cuidadosamente.

Para sustituir el médulo de la unidad de cambio rapido, haga lo siguiente:

1.

Extraiga todos los soportes externos de las unidades y apague todos los dispositivos conectados y el
servidor. A continuacién, desconecte todos los cables de alimentacion de las tomas de alimentacién
eléctrica y todos los cables que estén conectados al servidor.

. Si el servidor se instala en un armario bastidor, extraiga el servidor del armario bastidor y coléquelo en

una superficie plana, limpia y antiestatica. Consulte las Rack Installation Instructions (Instrucciones de
instalacion del bastidor) que se proporcionan con el servidor. Si el servidor esta en formato torre,
apoyelo sobre un lado para una operacion mas facil.

Extraiga la cubierta del servidor. Consulte “Extraccion de la cubierta del servidor” en la pagina 70.
Ubique el médulo de la unidad de cambio rapido. Consulte “Componentes del servidor” en la pagina 25.

. Extraiga todas las unidades de disco duro de cambio rapido y bandejas de relleno (si las hay) de las

bahias de unidad de almacenamiento. Consulte “Instalacion o sustitucion de una unidad de cambio
rapido” en la pagina 127.

6. Desconecte los cables de sefial y de alimentacion de la placa del sistema.

7. Presione la pestafia de liberacion Hy levante con cuidado el médulo de la unidad de cambio rapido

10.

11.

hacia arriba para que se libere de los enganches en el chasis. A continuacion, mueva el médulo de
unidad de cambio rapido a la parte posterior del chasis para extraer el médulo.

Figura 135. Eliminacion del médulo de la unidad de cambio rapido

. Ponga en contacto el envase antiestatico que contiene el nuevo médulo con cualquier superficie no

pintada de la parte exterior del servidor. A continuacion, extraiga el nuevo modulo del envase.

Nota: Maneje con cuidado el médulo por los extremos.

. Coloque el nuevo médulo en el compartimiento de la unidad de disco duro, de forma que los orificios en

el nuevo médulo se alineen con los enganches correspondientes en el chasis. A continuacién, presione
ligeramente el nuevo médulo hasta que encaje en su posicion.

Vuelva a instalar todas las unidades de almacenamiento de cambio rapido y las bandejas de relleno.
Consulte “Instalacion o sustitucién de una unidad de cambio rapido” en la pagina 127.

Vuelva a conectar los cables de sefial y de alimentacién a la placa del sistema. Consulte “Conexion del
madulo de unidad de cambio rapido a la placa del sistema” en la pagina 44.
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12. Si se le indica que devuelva el médulo antiguo, siga todas las instrucciones de embalaje y utilice los
materiales de embalaje para el envio que se le proporcionan para realizar el envio.
Qué debe hacer a continuacion:

¢ Para trabajar con otra pieza de hardware, vaya al apartado pertinente.

e Para completar el procedimiento de sustitucion, vaya a “Cémo finalizar la sustitucion de piezas” en la
pagina 175.

Sustitucion del ventilador del sistema

Atencion: No abra el servidor ni intente repararlo antes de leer y comprender “Lea esto primero: informacién de
seguridad” en la pagina v y “Directrices” en la pagina 67.

Su servidor tiene cuatro ventiladores del sistema. Puede ver los LED de estado del ventilador del sistema en
el chasis, para identificar el ventilador del sistema que podria tener problemas y que deberia sustituirse.
Consulte “LED de estado del ventilador del sistema” en la pagina 31.

PRECAUCION:
Riesgo de piezas moéviles. Mantenga alejados los dedos y otras partes del cuerpo.

JAN

Antes de comenzar, imprima todas las instrucciones relacionadas o asegurese de poder ver la version PDF
en otro sistema como referencia.

Nota: Segun el modelo, el aspecto del servidor puede ser levemente diferente a las ilustraciones de este
tema.

Para sustituir un ventilador del sistema, haga lo siguiente:

1. Si el servidor se instala en un armario bastidor, extraiga el servidor del armario bastidor y coléquelo en
una superficie plana, limpia y antiestatica. Consulte las Rack Installation Instructions (Instrucciones de
instalacién del bastidor) que se proporcionan con el servidor.

2. Extraiga la cubierta del servidor.

3. Agarre los lados con forma de U en la parte superior del ventilador del sistema y deslice el ventilador del
sistema fuera del chasis.
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Figura 136. Extraccion del ventilador del sistema

. Ponga en contacto el envase antiestatico que contiene el nuevo ventilador del sistema con cualquier
superficie no pintada de la parte exterior del servidor. A continuacién, extraiga del envase el nuevo
ventilador del sistema.

. Sujete el nuevo ventilador del sistema para que el conector del ventilador esté alineado con el conector
correspondiente en el chasis. A continuacién, deslice el nuevo ventilador del sistema hacia el chasis
hasta que encaje en su posicion.
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Figura 137. Instalacion del ventilador del sistema

6. Sise le indica que devuelva el ventilador antiguo del sistema, siga todas las instrucciones del embalaje y
utilice los materiales de embalaje para el envio que se le suministraron.

Qué debe hacer a continuacion:

e Para trabajar con otra pieza de hardware, vaya al apartado pertinente.
e Para completar la sustitucion, vaya a “Cémo finalizar la sustitucion de piezas” en la pagina 175.

Sustitucion del disipador de calor

Atencion: No abra el servidor ni intente repararlo antes de leer y comprender “Lea esto primero: informacién de
seguridad” en la pagina v y “Directrices” en la pagina 67.

PRECAUCION:

AN

El disipador de calor puede estar muy caliente. Apague el servidor y espere varios minutos para que el
servidor se enfrie antes de extraer la cubierta del servidor.

Antes de comenzar, imprima todas las instrucciones relacionadas o asegurese de poder ver la version PDF
en otro sistema como referencia.

Notas:

e Segun el modelo, el aspecto del servidor puede ser levemente diferente a las ilustraciones de este tema.

e Utilice la documentacion que viene con el nuevo disipador de calor y siga esas instrucciones ademas de
las instrucciones de este tema.
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Para sustituir el disipador de calor, siga estos pasos:

1.

Extraiga todos los soportes externos de las unidades y apague todos los dispositivos conectados y el
servidor. A continuacién, desconecte todos los cables de alimentacién de las tomas de alimentacién
eléctrica y todos los cables que estén conectados al servidor.

. Si el servidor se instala en un armario bastidor, extraiga el servidor del armario bastidor y coléquelo en

una superficie plana, limpia y antiestatica. Consulte las Rack Installation Instructions (Instrucciones de
instalacion del bastidor) que se proporcionan con el servidor. Si el servidor esta en formato torre,
apoyelo sobre un lado para una operacion mas facil.

. Extraiga la cubierta del servidor. Consulte “Extraccion de la cubierta del servidor” en la pagina 70.

4. Extraiga el escudo de refrigeracion. Consulte “Extraccién del escudo de refrigeracién” en la pagina 73.

. Extraiga los cuatro tornillos que fijan el disipador de calor a la placa del sistema. Se recomienda que

extraiga con cuidado los cuatro tornillos mediante el siguiente método a fin de evitar cualquier dafo
posible a la placa del sistema.

a. Extraiga parcialmente el tornillo H, luego extraiga completamente el tornillo H, luego vuelva a
atornillar |l y extraiga completamente.

b. Extraiga parcialmente el tornillo H, luego extraiga completamente el tornillo I, luego vuelva a
tornillar A y extraiga completamente.

Nota: Los cuatro tornillos son piezas integradas del disipador de calor. No intente extraer los cuatro
tornillos del disipador de calor.

Figura 138. Extraccion de los tornillos que aseguran el disipador de calor

. Gire con cuidado el disipador de calor para liberarlo del microprocesador y, a continuacion, levante el

disipador de calor fuera de la placa del sistema.

7. Apoye el disipador de calor antiguo a un lado. Ponga en contacto el envase antiestatico que contiene el

nuevo disipador de calor con cualquier superficie no pintada de la parte exterior del servidor. A
continuacion, extraiga el nuevo disipador de calor del envase y extraiga la cubierta protectora del
disipador de calor.
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Notas:
e Cuando maneje el disipador de calor, no toque la grasa térmica del fondo del conjunto.

¢ Antes de instalar el nuevo disipador de calor, utilice la almohadilla de limpieza que viene con el nuevo
disipador de calor para limpiar la grasa térmica de la parte superior del microprocesador. Deshagase
de la almohadilla de limpieza cuando haya eliminado toda la grasa térmica de microprocesador.

8. Coloque el nuevo disipador de calor en la placa del sistema, de forma que los cuatro tornillos del nuevo
disipador de calor estén alineados con los pernos de montaje correspondientes de la placa del sistema.
Tome nota de la orientacion del nuevo disipador de calor. Asegurese de que la flecha en el nuevo
disipador de calor apunte hacia la parte posterior del servidor. Consulte “Componentes del servidor” en
la pagina 25.

9. Instale los cuatro tornillos para fijar el nuevo disipador de calor en la placa del sistema. Se recomienda
que instale cuidadosamente los cuatro tornillos mediante el siguiente método a fin de evitar cualquier
dano posible a la placa del sistema.

a. Apriete parcialmente el tornillo F, luego apriete firmemente el tornillo H, luego vuelva a atornillar Bl y
apriete firmemente. No apriete excesivamente los tornillos.

b. Apriete parcialmente el tornillo H, luego apriete firmemente el tornillo 1, luego vuelva a atornillar @y
apriete firmemente. No apriete excesivamente los tornillos.

= [

Figura 139. Instalacion de los tornillos para asegurar el disipador de calor

10. Si se le indica que devuelva el disipador de calor antiguo, siga todas las instrucciones del embalaje y
utilice los materiales de embalaje para el envio que se le suministraron.

Qué debe hacer a continuacién:
e Para trabajar con otra pieza de hardware, vaya al apartado pertinente.
e Para completar la sustitucion, vaya a “Cémo finalizar la sustitucion de piezas” en la pagina 175.
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Sustitucion de la bateria plana

Atencion: No abra el servidor ni intente repararlo antes de leer y comprender “Lea esto primero: informacién de
seguridad” en la pagina v y “Directrices” en la pagina 67.

Su servidor tiene un tipo de memoria especial que mantiene la fecha, la hora y la informacién de
configuracién de los dispositivos incorporados. La bateria plana mantiene la informacion activa cuando se
apaga el servidor. Normalmente no es preciso cargar ni mantener la bateria plana durante el tiempo de vida
de la misma; no obstante, ninguna bateria dura para siempre. Si la bateria plana falla, se perdera la fecha, la
hora y la informacién de configuracién, incluidas las contrasefas, y se mostrara un mensaje de error al
encender el servidor.

APELIGRO

Peligro de explosion si la bateria se sustituye incorrectamente.

Al sustituir la bateria de litio de tipo botén, utilice solo el mismo tipo o un tipo equivalente al
recomendado por el fabricante. La bateria contiene litio y puede explotar si no se utiliza, se maneja
o se desecha de forma correcta.

No debe:

¢ Tirarla ni sumergirla en agua
e Calentarla a mas de 100 °C (212 °F)
¢ Repararla ni desmontarla

Deseche la bateria del modo que estipulen las normativas o las regulaciones locales.
La siguiente declaracion se aplica a los usuarios del estado de California, EE.UU.
Informacién sobre perclorato de California:

Los productos que contienen baterias de celda de moneda de litio con dioxido de manganeso
pueden contener perclorato.

Es posible que se aplique el manejo especial del material con perclorato, consulte http://
www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate

Antes de comenzar, imprima todas las instrucciones relacionadas o asegurese de poder ver la version PDF
en otro sistema como referencia.

Para sustituir la bateria de celda de moneda, realice lo siguiente:

Nota: Después de sustituir la bateria plana, debe volver a establecer las contrasenas, restablecer la fecha y
hora del sistema y volver a configurar el servidor.

1. Extraiga todos los soportes externos de las unidades y apague todos los dispositivos conectados y el
servidor. A continuacion, desconecte todos los cables de alimentacion de las tomas de alimentacion
eléctrica y todos los cables que estén conectados al servidor.

2. Si el servidor se instala en un armario bastidor, extraiga el servidor del armario bastidor y coléquelo en
una superficie plana, limpia y antiestatica. Consulte las Rack Installation Instructions (Instrucciones de
instalacion del bastidor) que se proporcionan con el servidor. Si el servidor esta en formato torre,
apoyelo sobre un lado para una operacion mas facil.
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Extraiga la cubierta del servidor. Consulte “Extraccién de la cubierta del servidor” en la pagina 70.
Extraiga el escudo de refrigeracion. Consulte “Extraccion del escudo de refrigeracion” en la pagina 73.
Localice la bateria plana. Consulte “Componentes del servidor” en la pagina 25.

2

Extraiga cualquier tarjeta PCle instalada (como la tarjeta Ethernet) que impida el acceso a la bateria
plana. Consulte “Extraccion de una tarjeta PCle” en la pagina 92.

7. Extraiga la bateria plana antigua.

(=

Figura 140. Extraccion de la bateria plana

8. Instale una nueva bateria plana.

Figura 141. Instalacion de la bateria plana
9. Vuelva a instalar la tarjeta PCle (como la tarjeta Ethernet) que haya extraido. Consulte “Instalacion de

una tarjeta PCle” en la pagina 89.
10. Deseche la antigua bateria plana segun las ordenanzas o regulaciones locales.

Qué debe hacer a continuacion:

e Para trabajar con otra pieza de hardware, vaya al apartado pertinente.

e Para completar la sustitucion, vaya a “Como finalizar la sustitucién de piezas” en la pagina 175. Después
de sustituir la bateria plana, debe volver a establecer las contrasefas, restablecer la fecha y hora del
sistema y volver a configurar el servidor. Consulte Capitulo 5 “Configuracién del servidor” en la pagina 55.

Conexion de una unidad de cinta externa

Atencion: No abra el servidor ni intente repararlo antes de leer y comprender “Lea esto primero: informacién de
seguridad” en la pagina v y “Directrices” en la pagina 67.

Antes de comenzar, imprima todas las instrucciones relacionadas o asegurese de poder ver la version PDF
en otro sistema como referencia.

Notas:

e Segun el modelo, el aspecto de la unidad de cinta puede ser levemente diferente a las ilustraciones de
este tema.

e Utilice la documentacion que se proporciona con la unidad de cinta y siga esas instrucciones ademas de
las instrucciones de este tema.
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Para conectar una unidad de cinta externa, haga lo siguiente:

1. Conecte un extremo del cable Y al conector USB 3.0 ubicado en la parte posterior de la unidad de
cintas externa. Luego, conecte el otro extremo del cable Y a los conectores USB disponibles en el
servidor.

Figura 142. Conexion de la unidad de cinta externa

2. Verifique si la unidad de cintas funciona correctamente.

Solo para técnico de servicio: sustitucion de la placa del sistema

Atencion: Este procedimiento lo debe realizar personal de servicio técnico autorizado de Lenovo. No abra el servidor
ni intente repararlo antes de leer y comprender “Lea esto primero: informacion de seguridad” en la pagina vy
“Directrices” en la pagina 67.

PRECAUCION:
Riesgo de piezas méviles. Mantenga alejados los dedos y otras partes del cuerpo.

A

PRECAUCION:

AN

Es posible que la temperatura de los disipadores de calor y de los microprocesadores sea muy
elevada. Apague el servidor y espere varios minutos para que el servidor se enfrie antes de extraer la
cubierta del servidor.

Antes de comenzar, imprima todas las instrucciones relacionadas o asegurese de poder ver la version PDF
en otro sistema como referencia.

Nota: Segun el modelo, el aspecto del servidor puede ser levemente diferente a las ilustraciones de este
tema.

Para sustituir la placa del sistema, siga estos pasos:
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1. Extraiga todos los soportes externos de las unidades y apague todos los dispositivos conectados y el
servidor. A continuacién, desconecte todos los cables de alimentacion de las tomas de alimentacion
eléctrica y todos los cables que estén conectados al servidor.

2. Si el servidor se instala en un armario bastidor, extraiga el servidor del armario bastidor y coléquelo en
una superficie plana, limpia y antiestatica. Consulte las Rack Installation Instructions (Instrucciones de
instalacion del bastidor) que se proporcionan con el servidor. Si el servidor esta en formato torre,
apodyelo sobre un lado para una operacion mas facil.

3. Extraiga la cubierta del servidor. Consulte “Extraccion de la cubierta del servidor” en la pagina 70.
4. Extraiga el escudo de refrigeracion. Consulte “Extraccion del escudo de refrigeracion” en la pagina 73.

5. Registre las ubicaciones de los componentes, de las conexiones de cables y de la disposicién de los
cables en el servidor.

6. Extraiga todos los moédulos de memoria. Consulte “Extraccion de un médulo de memoria” en la pagina
88.

7. Extraiga todas las tarjetas PCle, incluidas la tarjeta Ethernet y la tarjeta RAID. Consulte “Extraccién de
una tarjeta PCle” en la pagina 92.

8. Extraiga el TPM, si hay uno instalado. Consulte “Extraccion del TPM” en la pagina 109.

9. Extraiga el médulo TSM Premium, si hay uno instalado. Consulte “Extraccion del médulo TSM
Premium” en la pagina 106.

10. Extraiga el médulo SD, si hay uno instalado. Consulte “Instalacion o extraccién del médulo SD” en la
pagina 94.

11. Extraiga la bateria plana. Consulte “Sustitucion de la bateria plana” en la pagina 167.
12. Extraiga los disipadores de calor. Consulte “Sustitucién del disipador de calor” en la pagina 164.

13. Extraiga los soportes de la tarjeta PCle. Consulte “Extraccidn y reinstalacion del soporte de la tarjeta
PCle” en la pagina 79.

14. Extraiga cualquier ventilador del sistema instalado que le impida el acceso a los cables y desconecte
todos los cables de la placa del sistema.

15. Suelte los dos tornillos que aseguran la placa del sistema. Levante con cuidado cada extremo de la
placa del sistema hacia arriba, para liberar la placa del sistema se libere de los apéndices de montaje del
chasis. A continuacion, extraiga con cuidado la placa del sistema fuera del chasis.

Nota: Maneje cuidadosamente la placa del sistema por sus extremos.

Figura 143. Extraccion de la placa del sistema
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16. Situe la placa del sistema antigua en una superficie limpia, plana y antiestatica. Ponga en contacto la
bolsa antiestatica que contiene la nueva placa del sistema con cualquier superficie no pintada de la
parte exterior del servidor. A continuacién, extraiga la placa del sistema nueva del paquete.

17. Instale la nueva placa del sistema en el chasis. Alinee los orificios en la nueva placa del sistema con los
pernos de montaje correspondientes en el chasis. A continuacion, mueva la placa del sistema hacia la
parte posterior del servidor. Asegurese de que los conectores posteriores en la nueva placa del sistema
se insertan en los orificios correspondientes del panel posterior. Ajuste los dos tornillos para asegurar la
placa del sistema en su lugar.

Figura 144. Instalacion de la placa del sistema

18. Extraiga los microprocesadores de la antigua placa del sistema e instalelos en la nueva placa del
sistema. Consulte “Instalacién o sustitucion del microprocesador” en la pagina 134.

19. Utilice una almohadilla de limpieza para limpiar la grasa térmica de los disipadores de calor y la parte
superior de los microprocesadores. Elimine la almohadilla de limpieza cuando haya quitado toda la
grasa térmica.

20. Utilice uno de los siguientes métodos para aplicar la cantidad correcta de grasa térmica en la parte
superior de los microprocesadores en forma de una cruz o de un circulo, tal como se muestra. Usar
poca o demasiada grasa térmica puede provocar problemas términos, debido al contacto imperfecto
con los componentes.

Notas:

¢ No toque la grasa térmica.

e Mantenga la grasa térmica alejada de la placa del sistema.

Figura 145. Aplicacidn de grasa térmica en la parte superior del microprocesador

21. Instale los disipadores de calor en la nueva placa del sistema. Consulte “Sustitucién del disipador de
calor” en la pagina 164.
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22. La antigua placa del sistema debe devolver con las dos cubiertas del socket del microprocesador para
proteger las patillas de los sockets del microprocesador durante el envio y la manipulacién. Utilice las
cubiertas del socket del microprocesador de la nueva placa del sistema.

Para instalar una cubierta del socket del microprocesador en la antigua placa del sistema, haga lo
siguiente:

a. Cierre el soporte de sujecion del microprocesador. Presione la manija pequefia Fl primero y luego
empuijela hacia adentro para fijarla. Luego, presione la pequefa asa H hacia abajo y tire la asa hacia
adentro para bloquear el soporte de sujecién en la posicion.

Nota: El soporte de sujecion del microprocesador tiene dos marcas. Asegurese de cerrar el asa
pequefia con la marca ® primero y, a continuacion, cerrar el asa pequefia con la marca o".. Siempre
siga la secuencia correcta cuando cierre las asas pequefias.

Figura 146. Fijacion del soporte de sujecion del microprocesador

b. Coloque la cubierta de socket del microprocesador en el socket del microprocesador de forma que
el pequeno triangulo H en la cubierta de socket esté hacia el pequefio triangulo H en el soporte de
sujecion del microprocesador. A continuacion, presione cuidadosamente la cubierta del socket hacia
abajo hacia el socket hasta que encaje en su posicion.

Figura 147. Instalacion de la cubierta del socket del microprocesador

23. Instale todas las piezas que extrajo y conecte todos los cables a la nueva placa del sistema. Consulte la
informacion que ha registrado y los temas relacionados en Capitulo 6 “Sustitucion del hardware” en la
pagina 67.

24. Sise le indica que devuelva la placa del sistema, siga todas las instrucciones del embalaje y utilice los
materiales de embalaje para el envio que se le suministraron.
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Qué debe hacer a continuacion:

e Para trabajar con otra pieza de hardware, vaya al apartado pertinente.
e Para completar la sustitucién, vaya a “Cémo finalizar la sustitucion de piezas” en la pagina 175.
e Después de sustituir una placa del sistema, siga estos pasos:

1. Inicie el programa Setup Utility pulsando la tecla de F1 y, a continuacién compruebe la version de
BIOS y BMC.

2. Vaya a http://www.lenovo.com/drivers y siga las instrucciones de la pagina Web para descargar la
version del firmware mas reciente. A continuacion, instale el firmware en el servidor.

3. Actualice el tipo de maquina, numero de modelo y nimero de serie de la placa del sistema. Se le
solicitara hacerlo mientras actualiza BIOS, o puede localizar los archivos para actualizar el VPD en el
paquete de DOS BIOS. Para algunos servidores, la utilidad VPD esta disponible para su descarga en:
http://www.lenovo.com/drivers.

Solo para técnicos de servicio: sustituir la placa de la interfaz de
alimentacion

Atencion: Este procedimiento solo lo debe realizar personal de servicio técnico autorizado de Lenovo. No abra el
servidor ni intente repararlo antes de leer y comprender “Lea esto primero: informacién de seguridad” en la pagina vy
“Directrices” en la pagina 67.

Antes de comenzar, imprima todas las instrucciones relacionadas o asegurese de poder ver la version PDF
en otro sistema como referencia.

Para sustituir la placa de la interfaz de alimentacion, haga lo siguiente:

1. Extraiga todos los soportes externos de las unidades y apague todos los dispositivos conectados y el
servidor. A continuacién, desconecte todos los cables de alimentacién de las tomas de alimentacién
eléctrica y todos los cables que estén conectados al servidor.

2. Si el servidor se instala en un armario bastidor, extraiga el servidor del armario bastidor y coléquelo en
una superficie plana, limpia y antiestatica. Consulte las Rack Installation Instructions (Instrucciones de
instalacion del bastidor) que se proporcionan con el servidor. Si el servidor esta en formato torre,
apoyelo sobre un lado para una operacion mas facil.

3. Extraiga la cubierta del servidor. Consulte “Extraccion de la cubierta del servidor” en la pagina 70.
4. Extraiga el escudo de refrigeracion. Consulte “Extraccién del escudo de refrigeracion” en la pagina 73.

5. Extraiga todas las fuentes de alimentacién redundante de intercambio en caliente. Consulte “Instalacion
o sustitucién de una fuente de alimentacion redundante de intercambio en caliente” en la pagina 142.

6. Registre las ubicaciones de los componentes, de las conexiones de cables y de la disposicion de los
cables en el servidor.

7. Extraiga la placa del sistema. “Solo para técnico de servicio: sustitucion de la placa del sistema” en la
pagina 169.

8. Levante el botdn de liberacion F y, a continuacion, libere la placa de la interfaz de alimentacion del
chasis.

Nota: Maneje con cuidado la placa de la interfaz de alimentacién por los extremos.
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Figura 148. Extraccion de la placa de la interfaz de alimentacion.

9. Coloque la placa de la interfaz de sistema antigua en una superficie limpia, plana y antiestatica. Ponga
en contacto el envase antiestatico que contiene la nueva interfaz de alimentacion con cualquier
superficie no pintada de la parte exterior del servidor. A continuacion, extraiga la placa de la interfaz de
alimentacién fuera del envase.

10. Instale la nueva placa de la interfaz de alimentacion en el chasis. Alinee los dos orificios en la nueva
placa de la interfaz de alimentacion con los apéndices de montaje correspondientes en el chasis. A
continuacién, mueva la placa de la interfaz de alimentacion hacia la parte frontal del servidor, hasta que
encaje en su posicion.

Figura 149. Instalacion de la placa de la interfaz de alimentacion

11. Instale todas las piezas que extrajo y vuelva a conectar todos los cables. Consulte la informacion que ha
registrado y los temas relacionados en Capitulo 6 “Sustitucion del hardware” en la pagina 67.

12. Si se le indica que devuelva la placa de la interfaz de alimentacion antigua, siga todas las instrucciones
del embalaje y utilice los materiales de embalaje que se le proporcionan para realizar el envio.

Qué debe hacer a continuacion:

e Para trabajar con otra pieza de hardware, vaya al apartado pertinente.
e Para completar la sustitucion, vaya a “Cémo finalizar la sustitucion de piezas” en la pagina 175.
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Como finalizar la sustitucion de piezas

En este tema se proporcionan instrucciones para ayudarle a completar la sustituciéon de piezas y encender el
servidor.

Para completar la sustitucion de piezas, enrute adecuadamente los cables al interior del servidor, vuelva a
colocar la cubierta del servidor y vuelva a conectar los cables externos. Para algunos dispositivos, actualice
el firmware y ejecute el programa Setup Utility para realizar una configuracion adicional.

Reinstalacion de la cubierta del servidor y reconexion de los cables

Atencion: No abra el servidor ni intente repararlo antes de leer y comprender “Lea esto primero: informacién de
seguridad” en la pagina v y “Directrices” en la pagina 67.

En este tema se propocionan instrucciones sobre cémo reinstalar la cubierta del servidor y reconectar los
cables al servidor.

Atencion: Para permitir la refrigeracion y el flujo de aire adecuados, reinstale la cubierta del servidor antes
de encenderlo. Si utiliza el servidor durante largos periodos de tiempo (mas de 30 minutos) con la cubierta
del servidor extraida, se podrian danar los componentes del servidor.

Antes de comenzar, imprima todas las instrucciones relacionadas o asegurese de poder ver la version PDF
en otro sistema como referencia.

Nota: Segun el modelo, el aspecto del servidor puede ser levemente diferente a las ilustraciones de este
tema.

Para volver a instalar la cubierta del servidor y conectar el cable de alimentacion al servidor, siga estos
pasos:

1. Asegurese de que todos los componentes se hayan vuelto a montar correctamente y de que no haya
quedado ninguna herramienta ni ningun tornillo flojo en el interior del servidor.

2. Asegurese de que todos los cables internos se orienten correctamente y fijen con clips y abrazaderas
para cables en el servidor. Mantenga los cables alejados de los goznes y laterales del chasis del
servidor para que no haya interferencias al volver a instalar la cubierta del servidor.

3. Si ha extraido el marco biselado frontal, vuelva a instalarlo. Consulte “Extraccion y reinstalacion del
marco biselado frontal” en la pagina 75.

4. Coloque la cubierta del servidor en el chasis para que las pestafas en la cubierta del servidor se alineen
con los orificios correspondientes en el chasis. Gire la cubierta del servidor para cerrarla.
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Figura 150. Cierre de la cubierta del servidor

5. Bloquee la cerradura de bloqueo Ay la cerradura del asa de cubierta H.
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Figura 151. Bloqueo de la cerradura de bloqueo y la cerradura del asa de cubierta

6. Vuelva a conectar los cables externos y los cables de alimentacion al servidor. Consulte “Vista posterior
del servidor” en la pagina 23 para identificar los conectores en el panel posterior del servidor.

Atencién: Para evitar dafos en los componentes, conecte los cables de alimentacidn en dltimo lugar.

Nota: En la mayor parte de las regiones del mundo, Lenovo requiere que se devuelva la unidad
reemplazable por el cliente defectuosa. Con la CRU se entregara informacion al respecto, o esta llegara
pocos dias después de la llegada de la CRU.

Actualizacién de la configuracion del servidor

Cuando encienda el servidor por primera vez después de instalar, extraer o reemplazar un dispositivo, es
posible que necesite actualizar la configuracion del servidor.

Es posible que algunos dispositivos opcionales tengan controladores de dispositivo que sea necesario
instalar. Para obtener informacion sobre la instalacion de controladores de dispositivos, utilice la
documentacidn que viene con cada dispositivo opcional. Para obtener los controladores de dispositivos
soportados para el servidor desde el sitio web de Lenovo, vaya a http://www.lenovo.com/support. A
continuacion, siga las instrucciones de la pagina Web para encontrar y descargar los controladores de
dispositivo que necesita.

Consulte los siguientes recursos de informacion para actualizar la configuracion del servidor:

Para actualizar la configuracién del BIOS, consulte “Utilizacion del programa Setup Utility” en la pagina
55.

Para actualizar la configuracién del RAID, consulte “Configuracién de RAID” en la pagina 63.

Para utilizar el programa Lenovo ThinkServer Deployment Manager, consulte “Lenovo ThinkServer
Deployment Manager” en la pagina 15.

Para actualizar el firmware del sistema, consulte “Actualizacién del firmware” en la pagina 66.
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Capitulo 7. Diagndéstico y resolucion de problemas

Este capitulo proporciona informacion sobre métodos de resolucion de problemas basicos y diagndstico
que le ayudaran a resolver problemas que pueden producirse en el servidor.

Si no consigue diagnosticar y corregir un problema utilizando la informacion de este capitulo, consulte
Capitulo 8 “Obtencion de informacion, ayuda y servicio” en la pagina 187 para conocer recursos de
resolucion de problemas adicionales.

Procedimientos para la resolucion de problemas

Use la siguiente informacion como procedimiento general para diagndstico y resolucion de problemas que
experimente con el servidor:

1. Compruebe que los cables de alimentacién y los cables de todos los dispositivos conectados estén
bien conectados y sujetos.

2. Verifique que el servidor y todos los dispositivos conectados que requieren alimentacion de CA estén
conectados adecuadamente a tierra y que las tomas de alimentacién eléctrica funcionen.

3. Verifique que todo el hardware instalado y los dispositivos conectados estan habilitados en los valores
del BIOS del servidor. Para obtener mas informacién sobre cémo acceder a los valores del BIOS y
modificarlos, consulte “Utilizacién del programa Setup Utility” en la pagina 55.

4. Vealos LED de estado y diagnéstico para identificar el estado del sistema y el dispositivo, y
diagnosticar problemas. Consulte “Visualizacion de LED de estado y diagndstico” en la pagina 179.

5. Si el servidor no funciona luego de agregar software nuevo, instalar un dispositivo opcional nuevo o
reemplazar una pieza de hardware, quite o vuelva a instalar el software o dispositivo para ver si se pudo
solucionar el problema.

6. Vea el SEL para diagnosticar el problemas. Consulte “Visualizacion del registro de sucesos del sistema”
en la pagina 180.

7. Encienda el servidor y pulse Esc tan pronto como vea la pantalla del logotipo para ver cualquier mensaje
de diagnéstico.

8. Consulte “Tablas de resolucién de problemas basicos” en la pagina 180 y siga las instrucciones
correspondientes al tipo de problema en cuestion. Si la informacidn de resolucion de problemas basicos
no le ayuda a resolver un problema, continue con el paso siguiente.

9. Pruebe a utilizar una configuracién de servidor anterior para ver si el problema se debe a un cambio
reciente efectuado en los valores del hardware o software. Antes de restaurar su configuracion anterior,
capture la configuracién actual por si los valores de la configuracion anterior no resuelven el problema o
tienen efectos negativos.

10. Utilice un programa antivirus para ver si el servidor se ha infectado con un virus. Si el programa detecta
un virus, elimine el virus.

11. Sininguna de estas acciones resuelve el problema, solicite asistencia técnica. Consulte Capitulo 8
“Obtencion de informacion, ayuda y servicio” en la pagina 187.

Visualizacion de LED de estado y diagndstico

El servidor tiene LED de estado y diagndstico en el panel frontal, el panel DIT (varia segun el modelo), el
panel posterior (LED de estado Ethernet), la placa del sistema, las unidades de almacenamiento internas de
intercambio en caliente (si se admiten) y las unidades dpticas. Los diversos LED le ayudan a identificar el
estado del sistema y el dispositivo, y diagnosticar problemas. Para obtener informacion sobre los LED,
consulte los temas relacionados en “Ubicaciones” en la pagina 17.

© Copyright Lenovo 2014, 2017 179



Visualizacion del registro de sucesos del sistema

El registro de sucesos del sistema (SEL) contiene informacién sobre todos los sucesos de la POST e
interrupcién de gestidn del sistema (SMI). Puede ver el SEL para diagnosticar el problemas del sistema.

TSM implementa el SEL segun se especifica en IPMI 2.0. Se puede acceder al SEL independientemente del
estado de alimentacion del sistema mediante las interfaces dentro de banda y fuera de banda del TSM.

Para obtener mas informacion acerca del SEL, consulte la ThinkServer Management Module User Guide
(Guia del usuario de ThinkServer Management Module), en el sitio Web de soporte de Lenovo, en:
http://www.lenovo.com/support

Tablas de resolucién de problemas basicos

Utilice la informacidén de resolucion de problemas basicos para encontrar soluciones a los problemas que
tengan sintomas definidos.

Problemas con el programa Lenovo ThinkServer Deployment Manager

Siga las acciones sugeridas para el sintoma correspondiente en el orden en el que aparecen en la lista, hasta
que se solucione el problema. Si ninguna de estas acciones solucionan el problema, consulte
“Procedimientos para la resolucion de problemas” en la pagina 179 para los pasos posteriores debe verificar
luego de la utilizacién de la informacién de este tema. Si aun no puede solucionar el problema, solicite
asistencia técnica. Consulte Capitulo 8 “Obtencién de informacién, ayuda y servicio” en la pagina 187.

Nota: Sise le indica que extraiga, instale o sustituya cualquier CRU, consulte el procedimiento relacionado
en Capitulo 6 “Sustitucién del hardware” en la pagina 67.

Sintoma Accion

El programa de instalacién del sistema operativo entra en | Haga que haya mas espacio disponible en la unidad de
bucle continuamente. disco duro.

El programa Lenovo ThinkServer Deployment Manager no | Asegurese de que el soporte del sistema operativo es
puede iniciar el soporte del sistema operativo. admitido por la versién del programa Lenovo ThinkServer
Deployment Manager que utiliza. Para obtener una lista
de sistemas operativos admitidos, consulte la guia del
usuario y las notas de compatibilidad para el programa
Lenovo ThinkServer Deployment Manager a través de la
interfaz principal del programa. Consulte “Lenovo
ThinkServer Deployment Manager” en la pagina 15.

Problemas de la unidad o6ptica

Siga las acciones sugeridas para el sintoma correspondiente en el orden en el que aparecen en la lista, hasta
que se solucione el problema. Si ninguna de estas acciones solucionan el problema, consulte
“Procedimientos para la resolucién de problemas” en la pagina 179 para los pasos posteriores debe verificar
luego de la utilizacién de la informacion de este tema. Si aun no puede solucionar el problema, solicite
asistencia técnica. Consulte Capitulo 8 “Obtencion de informacién, ayuda y servicio” en la pagina 187.

Notas:

1. Si se le indica que extraiga, instale o sustituya cualquier CRU, consulte el procedimiento relacionado en
Capitulo 6 “Sustitucién del hardware” en la pagina 67.
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2. Siun paso de la accion va precedido por “(solo técnico de servicio especializado)”, este paso de la
accion esté reservado para un técnico de servicio capacitado y debe ser realizado solo por un técnico

de servicio especializado.

Sintoma

Accion

La unidad éptica no se reconoce.

o O~ W

. Asegurese de que:

e El cable de sefial y el conector no estan dafiados y
las patillas del conector no estan dobladas.

e |aunidad éptica esta conectada firmemente al
conector SATA correcto en la placa del sistemay
el conector SATA esta habilitado en el programa
Setup Utility. Consulte “Utilizacion del programa
Setup Utility” en la pagina 55.

e Todos cables y puentes (si los hay) estan
instalados correctamente.

¢ El controlador del dispositivo correcto esta
instalado para la unidad éptica.

. Ejecute cualquier programa de diagnéstico de

unidad optica, si lo hay.

. Reinstale la unidad 6ptica y reconecte los cables.
. Sustituya el cable de sefial para la unidad 6ptica.
. Sustituya la unidad éptica.

. (Solo técnico de servicio especializado) Sustituya la

placa del sistema.

Un disco no funciona correctamente.

. Asegurese de que el disco esta en la unidad optica

con la cara brillante hacia abajo.

. Asegurese de que la superficie del disco esta limpia 'y

sin aranazos.

. Examine el disco o paquete para comprobar la

codificacion regional. Puede que tenga que comprar
un disco con codificacién para la regidn en que
utiliza el producto.

4. Reinicie el programa del reproductor de discos.

5. Reinicie el servidor.

6. Ejecute cualquier programa de diagndstico de

unidad éptica, si lo hay.

7. Reinstale la unidad éptica y reconecte los cables.

8. Sustituya el cable de sefal para la unidad 6ptica.

9. Sustituya la unidad dptica.

Problemas de la unidad de almacenamiento interna

Siga las acciones sugeridas para el sintoma correspondiente en el orden en el que aparecen en la lista, hasta
que se solucione el problema. Si ninguna de estas acciones solucionan el problema, consulte
“Procedimientos para la resolucion de problemas” en la pagina 179 para los pasos posteriores debe verificar
luego de la utilizacién de la informacion de este tema. Si aun no puede solucionar el problema, solicite
asistencia técnica. Consulte Capitulo 8 “Obtencion de informacién, ayuda y servicio” en la pagina 187.

Notas:
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1. Si se le indica que extraiga, instale o sustituya cualquier CRU, consulte el procedimiento relacionado en
Capitulo 6 “Sustitucién del hardware” en la pagina 67.

2. Si el modelo de servidor viene con unidades de almacenamiento de intercambio en caliente, los LED de
estado en cada unidad de almacenamiento de intercambio en caliente le ayudan a identificar facilmente
un problema. Consulte “LED de la unidad de intercambio en caliente” en la pagina 30.
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Sintoma

Accioén

No se reconoce una unidad de cambio rapido recién
instalada.

1.

4. Sustituya la unidad de cambio rapido.
5. Sustituya el médulo de la unidad de cambio rapido.

. Si tiene algun programa de diagndstico, ejecutelo

. Vuelva a instalar la unidad de cambio rapido y vuelva

Asegurese de que:
e El cable de sefial y el conector no estan dafiados.

e El médulo de la unidad de cambio rapido esta bien
conectada a los conectores SATA correctos en la
placa del sistemay los conectores SATA estan
habilitados en el programa Setup Utility. Consulte
“Utilizacion del programa Setup Utility” en la
pagina 55.

e Todos cables y puentes (si los hay) estan
instalados correctamente.

para probar la unidad de almacenamiento.

a conectar los cables.

No se reconoce una unidad de almacenamiento de
intercambio en caliente recién instalada.

2. Reinicie el servidor.

3. Extraiga la unidad de la bahia, espere 45 segundos y

10.

. Asegurese de que la unidad esté correctamente

. Si tiene algun programa de diagndstico, ejecutelo

. Asegurese de que la placa posterior esté

. Asegurese de que la conexién de los cables sea

. Vuelva a conectar el cable de alimentacién de la
. Vuelva a conectar el cable de sefal y repita los pasos

. Vuelva a conectar el adaptador AnyRAID y repita los

instalada en la bahia de unidad correcta.

vuelva a insertar la unidad en la bahia, asegurandose
de que la unidad se conecte en la placa posterior de
la unidad de intercambio en caliente.

para probar la unidad de almacenamiento.

correctamente posicionada. Cuando esta bien
colocada, los conjuntos de la unidad se conectan
correctamente a la placa posterior sin que esta se
doble o se mueva.

correcta. Consulte “Conexion de cables” en la
pagina 43.

placa posterior y repita los pasos del 1 al 4.
del 1 al 4.

pasos del 1 al 4.

Si sospecha de un problema con el cable de sefal, el
adaptador AnyRAID o la placa posterior:

a. Sustituya el cable de sefal afectado.
b. Sustituya el adaptador AnyRAID afectado.

c. Sustituya la placa posterior afectada.

Varias unidades de almacenamiento presentan fallas.

. Si tiene algun programa de diagndstico, ejecutelo

. Asegurese de que la conexidn de los cables sea

para probar las unidades de almacenamiento.

correcta. Consulte “Conexion de cables” en la
pagina 43.
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Sintoma Accioén

. Vuelva a conectar el cable de alimentacion.
. Vuelva a conectar el cable de sefial.

. Sustituya el cable de sefial afectado.

. Sustituya el adaptador AnyRAID.

N O O W

. Para unidades de almacenamiento de intercambio en
caliente, si sospecha de un problema con la placa
posterior, sustituya la placa posterior afectada.

Problemas de moédulos de memoria

Siga las acciones sugeridas para el sintoma correspondiente en el orden en el que aparecen en la lista, hasta
que se solucione el problema. Si ninguna de estas acciones solucionan el problema, consulte
“Procedimientos para la resolucion de problemas” en la pagina 179 para los pasos posteriores debe verificar
luego de la utilizacién de la informacion de este tema. Si aun no puede solucionar el problema, solicite
asistencia técnica. Consulte Capitulo 8 “Obtencién de informacién, ayuda y servicio” en la pagina 187.

Notas:

1. Sise le indica que extraiga, instale o sustituya cualquier CRU, consulte el procedimiento relacionado en
Capitulo 6 “Sustitucién del hardware” en la pagina 67.

2. Siun paso de la accién va precedido por “(solo técnico de servicio especializado)”, este paso de la
accion esta reservado para un técnico de servicio capacitado y debe ser realizado solo por un técnico
de servicio especializado.

Sintoma Accion
La cantidad de memoria del sistema que se visualiza es 1. Asegurese de que:
menor que la capacidad total de los médulos de memoria
fisica instalados y sospecha de un problema en un ¢ Todos los médulos de memoria son del tipo
maodulo de memoria. correcto soportado por el servidor. Consulte

“Caracteristicas” en la pagina 7.

¢ Siga las reglas de instalacion del médulo de
memoria. Consulte “Reglas de instalacion del
mddulo de memoria” en la pagina 81.

e Todos los médulos de memoria estan colocados
correcta y firmemente.

e El firmware del sistema esta actualizado.

2. Sitiene algun programa de diagnéstico, ejecutelo
para probar los médulos de memoria.

3. Reinstale los médulos de memoria.
4. Sustituya los médulos de memoria sospechosos.

5. (Solo técnico de servicio especializado) Sustituya la
placa del sistema.

Problemas con el teclado, el ratén o el dispositivo USB

Siga las acciones sugeridas para el sintoma correspondiente en el orden en el que aparecen en la lista, hasta
que se solucione el problema. Si ninguna de estas acciones solucionan el problema, consulte
“Procedimientos para la resolucién de problemas” en la pagina 179 para los pasos posteriores debe verificar
luego de la utilizacién de la informacion de este tema.
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Sintoma

Accioén

Algunas teclas (o todas) del teclado no funcionan.

. Asegurese de que:

2. Reinicie el servidor.
3. Sustituya el teclado.

El cable del teclado USB esta firmemente
conectado al conector USB del servidor. Si el
teclado USB que esta conectado a un
concentrador USB, desconecte el teclado del
concentrador y conéctelo directamente al
servidor.

No hay ninguna tecla atascada.

El controlador USB esté habilitado en el programa
Setup Utility. Consulte “Utilizacion del programa
Setup Utility” en la pagina 55.

El ratén o el dispositivo de puntero no funcionan.

. Asegurese de que:

2. Reinicie el servidor.

3. Sustituya el ratén o el dispositivo de puntero.

El cable del ratén o del dispositivo de puntero esté
conectado de forma segura al servidor. Si el raton
o dispositivo de puntero USB que esta conectado
a un concentrador USB, desconecte el ratén o el
dispositivo de puntero del concentrador y
conéctelo directamente al servidor.

El ratén o el dispositivo de puntero esté limpio y
sin acumulaciones de polvo.

Los controladores de dispositivo estén
correctamente instalados.

El controlador USB esté habilitado en el programa
Setup Utility. Consulte “Utilizacion del programa
Setup Utility” en la pagina 55.

Un dispositivo USB no funciona.

. Asegurese de que:

2. Reinicie el servidor.

3. Sustituya el dispositivo USB.

El cable USB esté bien conectado al servidor. Si el
dispositivo USB esta conectado a un
concentrador USB, desconecte el dispositivo
desde el concentrador y conéctelo directamente
al servidor.

Los controladores de dispositivo estén
correctamente instalados.

El controlador USB esté habilitado en el programa
Setup Utility. Consulte “Utilizacién del programa
Setup Utility” en la pagina 55.
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Capitulo 8. Obtencion de informacion, ayuda y servicio

Este capitulo contiene informacion sobre ayuda, servicio y asistencia técnica para productos fabricados por
Lenovo y déonde obtener informacién adicional de los productos Lenovo.

Recursos de informacion

Puede emplear la informacién de este tema para acceder a recursos Utiles para sus necesidades al usar el
producto.

Utilizacion de la documentacion

Para obtener informacidn acerca del sistema Lenovo, los dispositivos opcionales y el software instalado, si
lo hubiera, vaya al sitio Web de soporte de Lenovo, en http://www.lenovo.com/support.

Para obtener mas informacion sobre la documentacion del servidor, consulte “Documentacién del servidor”
en la pagina 2.

Si cree que tiene un problema de software, consulte la documentacion, incluidos los archivos Iéame y la
ayuda en linea, que se proporciona con el sistema operativo o el programa de software.

Sitio web de ThinkServer

El sitio web de ThinkServer proporciona informacion y servicios actualizados para ayudarle a comprar, usar,
actualizar y mantener el servidor. También puede hacer lo siguiente visitando el sitio web de ThinkServer en:
http://www.lenovo.com/thinkserver

e Comprar servidores ademas de actualizaciones y accesorios para el servidor.
e Comprar servicios y software adicionales.

e Adquirir actualizaciones y ampliar servicios de reparacién de hardware.

e Acceder a la Garantia limitada de Lenovo (LLW).

e Acceder a los manuales en linea para los productos.

¢ Acceder a la informacion sobre resolucién de problemas y soporte para su modelo de servidor y otros
productos soportados.

e Descargar los controladores de dispositivo mas recientes y actualizaciones de software para su modelo
de servidor.

e Encontrar los nimeros de teléfono de servicio y soporte de su pais o zona geografica.
e Encontrar un proveedor de servicios préximo.

Sitio web de soporte de Lenovo

Encontrara informacién de soporte técnico disponible en el sitio web de soporte de Lenovo en:
http://www.lenovo.com/support

Este sitio web esta actualizado con la ultima informacién de soporte como la siguiente:
e Controladores y software

e Soluciones de diagndstico

e Garantia de productos y servicios

¢ Detalles de productos y piezas
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e Manuales y guias del usuario
¢ Base de conocimientos y preguntas frecuentes

Ayuda y servicio técnico

Este tema contiene informacién sobre como obtener ayuda y servicio.

Antes de llamar
Antes de llamar, efectie los pasos siguientes para intentar solucionar el problema usted mismo:

e Compruebe todos los cables para asegurarse de que estén conectados.

e Compruebe botones de inicio/apagado para asegurarse de que el sistema y cualquier dispositivo
opcional estan encendidos.

e Utilice la informacién para la resolucion de problemas que se incluye en este manual. Vaya a Capitulo 7
“Diagndstico y resolucién de problemas” en la pagina 179.

¢ Revise la informacion actualizada, nuevos controladores del dispositivo y recomendaciones y sugerencias
en el sitio web de soporte de Lenovo:
http://www.lenovo.com/support

Si es posible, manténgase cerca del producto cuando llame. Tenga a mano la siguiente informacion:

¢ Tipoy modelo de la maquina

¢ Numeros de serie de los productos de hardware de Lenovo
e Descripcién del problema

e Texto exacto de los mensajes de error

¢ Informacion de configuracion de hardware y software

Como llamar al servicio técnico

Durante el periodo de garantia, puede obtener ayuda e informacién por via telefonica a través del Centro de
soporte al cliente.

Durante el periodo de garantia estan disponibles los servicios siguientes:

¢ Determinacion de problemas: personal de servicio técnico cualificado disponible para ayudarle a
determinar si existe un problema de hardware y decidir qué debe hacerse para solucionarlo.

¢ Reparacion del hardware: si la causa del problema es el hardware, existe personal de servicio técnico
cualificado para proporcionarle el nivel de servicio que corresponda.

¢ Gestion de cambios técnicos: puede ser necesario realizar cambios en el producto después de haberlo
adquirido. Lenovo o su distribuidor realizara los cambios técnicos (EC) seleccionados correspondientes al
hardware que haya adquirido que estén disponibles.

La garantia no cubre lo siguiente:

Sustitucién o uso de piezas no fabricadas para o por Lenovo o que no tengan garantia de Lenovo
Identificacion de origenes de problemas de software

Configuracion del UEFI BIOS como parte de una instalacién o actualizacion

Cambios, modificaciones o actualizaciones en controladores de dispositivo

Instalacion y mantenimiento de los sistemas operativos de red (NOS)

Instalacion y mantenimiento de programas de aplicacion

Para obtener informacién acerca del tipo de garantia y la duracion de esta para su producto, vaya a http://
www.lenovo.com/warranty. Debe conservar el comprobante de compra para obtener el servicio de garantia.
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Para solicitar servicio de garantia, consulte la lista de teléfonos mundiales de soporte de Lenovo. Los
numeros de teléfono pueden ser modificados sin previo aviso. La lista mas actualizada de teléfonos de
soporte de Lenovo se encuentra disponible en el sitio Web en http://www.lenovo.com/support/phone. Si no se
indica el numero de teléfono correspondiente a su pais o region, pdngase en contacto con el distribuidor de
Lenovo o con el representante de ventas de Lenovo.

Utilizacion de otros servicios

Si viaja con un equipo portatil Lenovo o reubica su sistema en un pais donde se vende su tipo de maquina
de escritorio, portatil o servidor, su sistema podria beneficiarse del Servicio de Garantia Internacional, que le
da derecho a obtener el servicio de garantia durante todo el periodo de garantia. El servicio sera realizado
por los proveedores de servicios que estén autorizados para realizar el servicio de garantia.

Los métodos y procedimientos del servicio pueden variar segun el pais y es posible que algunos servicios no
estén preinstalados en todos los paises. El Servicio de garantia internacional se ofrece a través del método
de servicio (tal como el depdsito, la entrega o el servicio “in situ”) que se suministra en el pais que presta
servicio. Es posible que los centros de servicio de determinados paises no puedan dar servicio a todos los
modelos de un determinado tipo de maquina. En algunos paises, podrian aplicarse tarifas y restricciones en
el momento de realizar el servicio.

Para saber si su sistema puede optar al Servicio de Garantia Internacional y para ver una lista de los paises
donde esta disponible este servicio, vaya a http://www.lenovo.com/support, haga clic en Warranty y siga las
instrucciones en pantalla.

Para obtener asistencia técnica con la instalacion de los Service Packs de su producto instalado Windows, o
si tiene preguntas relacionadas con ellos, consulte el sitio web de Servicios de soporte para productos
Microsoft en http://support.microsoft.com/directory, o bien puede ponerse en contacto con el Centro de
soporte al cliente. Podrian aplicarse algunas tarifas.

Compra de servicios adicionales

Durante y después del periodo de garantia puede adquirir servicios adicionales, como soporte para
hardware, sistemas operativos y programas de aplicacion; servicios de configuracion de red; servicios de
reparacion de hardware ampliados o actualizados y servicios de instalacion personalizada. La disponibilidad
y los nombres del servicio pueden ser diferentes en cada pais o zona geografica. Para obtener mas
informacion sobre estos servicios, vaya al sitio web de Lenovo en:

http://www.lenovo.com
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Apéndice A. Avisos

Puede que en otros paises Lenovo no ofrezca los productos, servicios o caracteristicas que se describen en
esta informacién. Consulte con el representante local de Lenovo para obtener informacién sobre los
productos y servicios actualmente disponibles en su area. Las referencias a programas, productos o
servicios de Lenovo no pretenden establecer ni implicar que solo puedan utilizarse los productos, programas
o servicios de Lenovo. En su lugar, se puede utilizar cualquier producto, programa o servicio funcionalmente
equivalente que no infrinja los derechos de propiedad intelectual de Lenovo. Sin embargo, es
responsabilidad del usuario evaluar y verificar el funcionamiento de cualquier otro producto, programa o
servicio.

Lenovo puede tener patentes o solicitudes de patente pendientes que traten el tema descrito en este
documento. La posesion de este documento no le confiere ninguna licencia sobre dichas patentes. Puede
enviar consultas sobre licencias, por escrito, a:

Lenovo (United States), Inc.

1009 Think Place - Building One
Morrisville, NC 27560

U.S.A.

Attention: Lenovo Director of Licensing

LENOVO PROPORCIONA ESTA PUBLICACION “TAL CUAL”, SIN GARANTIAS DE NINGUNA CLASE, YA
SEAN EXPLICITAS O IMPLICITAS, INCLUIDAS, PERO SIN LIMITARSE A, LAS GARANTIAS IMPLICITAS DE
NO INFRINGIMIENTO, COMERCIALIZACION O ADECUACION PARA UN PROPOSITO DETERMINADO.
Algunas jurisdicciones no permiten la renuncia a garantias explicitas o implicitas en determinadas
transacciones y, por lo tanto, esta declaracién puede que no se aplique en su caso.

Esta informacién puede incluir imprecisiones técnicas o errores tipograficos. La informacion incluida en este
documento esta sujeta a cambios periddicos; estos cambios se incorporaran en nuevas ediciones de la
publicacion. Lenovo puede realizar en cualquier momento mejoras y/o cambios en el (los) producto(s) y/o
programa(s) descrito(s) en esta informacion sin previo aviso.

Los productos que se describen en este documento no se han disefiado para ser utilizados en aplicaciones
de implantacién o en otras aplicaciones de soporte directo en las que una anomalia puede ser la causa de
lesiones corporales o puede provocar la muerte. La informacion contenida en este documento no afecta ni
modifica las especificaciones o garantias de los productos de Lenovo. Este documento no puede utilizarse
como licencia explicita o implicita ni como indemnizacién bajo los derechos de propiedad intelectual de
Lenovo o de terceros. Toda la informacién contenida en este documento se ha obtenido en entornos
especificos y se presenta como ejemplo. El resultado obtenido en otros entornos operativos puede variar.

Lenovo puede utilizar o distribuir la informacion que se le proporciona en la forma que considere adecuada,
sin incurrir por ello en ninguna obligacién para con el remitente.

Las referencias contenidas en esta publicacion a sitios web que no sean de Lenovo solo se proporcionan
por comodidad y en ningiin modo constituyen una aprobacion de dichos sitios web. Los materiales de
dichos sitios web no forman parte de los materiales para este producto de Lenovo y el uso de dichos sitios
web corre a cuenta y riesgo del usuario.

Cualquier dato de rendimiento contenido en esta documentacion se ha determinado para un entorno
controlado. Por lo tanto, el resultado obtenido en otros entornos operativos puede variar significativamente.
Algunas medidas se han realizado en sistemas en el ambito de desarrollo y no se garantiza que estas
medidas sean las mismas en los sistemas disponibles generalmente. Asimismo, algunas medidas se pueden
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haber calculado por extrapolacion. Los resultados reales pueden variar. Los usuarios de este documento
deben verificar los datos aplicables para su entorno especifico.

Marcas registradas
Los términos que siguen son marcas registradas de Lenovo en los Estados Unidos y/o en otros paises:

Lenovo

El logotipo de Lenovo
ThinkServer

El logotipo de ThinkServer
Flex System

NeXtScale

System x

Intel e Intel Xeon son marcas registradas de Intel Corporation o sus filiales en Estados Unidos, otros paises o
en ambos.

Linux es una marca registrada de Linus Torvalds.
Microsoft y Windows son marcas registradas del grupo de empresas Microsoft.

Otros nombres de empresas, productos o servicios pueden ser marcas registradas o de servicio de otros.

Avisos importantes

La velocidad del procesador indica la velocidad del reloj interno del microprocesador; otros factores también
afectan al rendimiento de la aplicacion.

La velocidad de la unidad de CD o DVD es la velocidad de lectura variable. Las velocidades reales varian y
con frecuencia son inferiores a la velocidad maxima posible.

Cuando se hace referencia al almacenamiento del procesador, al almacenamiento real y virtual, o al volumen
del canal, KB representa 1.024 bytes, MB representa 1.048.576 bytes y GB representa 1.073.741.824 bytes.

Cuando se hace referencia a la capacidad de la unidad de almacenamiento interna o al volumen de
comunicaciones, MB representa 1.000.000 bytes y GB representa 1.000.000.000 bytes. La capacidad total
accesible al usuario puede variar en funcién de los entornos operativos.

Las capacidades maximas de la unidad de almacenamiento suponen sustituir toda unidad de
almacenamiento estandar y llenar todas las bahias de unidad de almacenamiento con las unidades de mayor
tamafo admitidas actualmente disponibles en Lenovo.

Es posible que la memoria maxima requiera la sustituciéon de la memoria estandar por un médulo de
memoria opcional.

Lenovo no realiza ninguna representacion ni proporciona ninguna garantia respecto a productos que no
sean de Lenovo. El soporte (si existe) de los productos que no sean de Lenovo lo proporcionan terceros y no
Lenovo.

Es posible que parte del software difiera de su versidon minorista (si esta disponible) y es posible que no
incluya manuales de usuario o todas las funciones del programa.
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Informacion sobre reciclaje

Lenovo encourages owners of information technology (IT) equipment to responsibly recycle their equipment
when it is no longer needed. Lenovo offers a variety of programs and services to assist equipment owners in
recycling their IT products. For information on recycling Lenovo products, go to:
http://www.lenovo.com/recycling

Recycling and disposal information for Japan is available at:
http://www.lenovo.com/recycling/japan

The latest environmental information is available at:
http://www.lenovo.com/ecodeclaration

Programa de devolucion de la bateria

Este producto puede contener una bateria de iones de litio o litio. Consulte el manual del usuario o el manual
de servicio para obtener informacion especifica de la bateria. Es necesario reciclar la bateria y deshacerse
de la misma de la forma adecuada. Es posible que no haya instalaciones de reciclaje disponibles en su area.
Para obtener informacién sobre cémo deshacerse de las baterias fuera de los Estados Unidos, vaya a http://
www.lenovo.com/recycling 0 pongase en contacto con la instalacién de deshechos de su localidad.

Informacidn de reciclaje de baterias para EE. UU. Y Canada

US & Canada Only

Informacidn de reciclaje de baterias para la Uniéon Europea

EU

Aviso: Esta marca solo se aplica a paises de la Unién Europea (UE).

Las baterias o el envoltorio de las baterias estan etiquetados en conformidad con la Directiva europea 2006/
66/EC relativa a baterias y acumuladores y a baterias y acumuladores de desecho. La Directiva determina la
infraestructura para la devolucion y reciclaje de baterias y acumuladores utilizados segun es aplicable en la
Unién Europea. Esta etiqueta se aplica a diversas baterias para indicar que la bateria no se debe tirar, sino
que se debe recuperar al final de su vida segun establece esta directiva.

Segun la Directiva europea 2006/66/EC, las baterias y los acumuladores se etiquetan para indicar que se

deben recuperar por separado y se deben reciclar al final de su vida. La etiqueta de la bateria también puede
incluir un simbolo quimico para el metal que contiene la bateria (Pb para plomo, Hg para mercurio y Cd para
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cadmio). Los usuarios de baterias y acumuladores no deben deshacerse de las baterias y acumuladores
como desecho municipal sin clasificar, sino que deben utilizar la infraestructura de recogida disponible a los
clientes para la devolucién, reciclaje y tratamiento de baterias y acumuladores. La participacion de los
clientes es importante para minimizar los efectos potenciales de las baterias y acumuladores sobre el
entorno y la salud de las personas debido a la posible presencia de sustancias peligrosas en ellos.

Antes de colocar equipos eléctricos y electronicos (EEE) en el flujo de recoleccién de desechos o en
instalaciones de recoleccién de desechos, el usuario final del equipo debe extraer sus baterias o
acumuladores, de existir para este equipo y disponer de ellas de modo que puedan gestionarse en una
recoleccion independiente.

Eliminacion de las baterias de litio y baterias de los productos Lenovo

Es posible que haya una bateria plana presente al interior del producto de Lenovo. Puede encontrar los
detalles sobre dicha bateria en la documentacién del producto. Si se debe sustituir la bateria, pédngase en
contacto con su lugar de compra o con Lenovo para obtener asistencia técnica. Si necesita desechar una
bateria de litio, aislela con cinta de vinilo, pdngase en contacto con el establecimiento de compra o un
operador de eliminacion de desechos y siga sus instrucciones.

Eliminacién de las baterias de los productos Lenovo

Es posible que su dispositivo Lenovo cuente con una bateria de iones de litio o una bateria de hidruro
metalico de niquel. Puede encontrar los detalles sobre dicha bateria en la documentacién del producto. Si
necesita desechar una bateria, aislela con cinta de vinilo, pdngase en contacto con las areas de ventas o
servicio técnico de Lenovo, con el lugar donde adquirié el producto o un operador de eliminacién de
desechos y siga sus instrucciones. También puede consultar las instrucciones proporcionadas en la guia del
usuario del producto

Para obtener informacion sobre la recogida y el tratamiento adecuados, vaya a:
http://www.lenovo.com/lenovo/environment

Requisitos para baterias que contienen perclorato

La siguiente declaracion se aplica a los usuarios del estado de California, EE.UU.
Informacion sobre perclorato de California:

Los productos que contienen baterias de celda de moneda de litio con CR (diéxido de manganeso) pueden
contener perclorato.

Es posible que se aplique el manejo especial del material con perclorato, consulte
http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate

Informacion sobre reciclaje para Brasil

Declaracoes de Reciclagem no Brasil

Descarte de um Produto Lenovo Fora de Uso

Equipamentos elétricos e eletrénicos ndo devem ser descartados em lixo comum, mas enviados a pontos de
coleta, autorizados pelo fabricante do produto para que sejam encaminhados e processados por empresas

especializadas no manuseio de residuos industriais, devidamente certificadas pelos orgdos ambientais, de
acordo com a legislacao local.
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A Lenovo possui um canal especifico para auxilia-lo no descarte desses produtos. Caso vocé possua um
produto Lenovo em situacdo de descarte, ligue para o nosso SAC ou encaminhe um e-mail para:
reciclar@lenovo.com, informando o modelo, nUmero de série e cidade, a fim de enviarmos as instrucoes
para o correto descarte do seu produto Lenovo.

Contaminacion por particulas

Atencidn: Las particulas que transporta el aire (incluyendo particulas o escamas metalicas) o gases
reactivos bien por si solos o0 en combinacién con otros factores del entorno como la humedad o la
temperatura pueden representar un riesgo para el servidor que se describe en este documento. Los riesgos
que representan la presencia de concentraciones o niveles excesivos de particulas o gases perjudiciales
incluyen danos que pueden hacer que el servidor funcione incorrectamente o deje de funcionar
completamente. Esta especificacion establece los limites de estos gases y particulas a fin de limitar estos
dafos. Los limites no se deben considerar o utilizar como limites definitivos, ya que diversos otros factores,
como la temperatura o el contenido de humedad en el aire, pueden afectar las consecuencias de las
particulas o la transferencia de contaminantes gaseosos o corrosivos del entorno. A falta de limites
especificos establecidos en este documento, debe implementar métodos que mantengan los niveles de
particulas y gases coherentes con la proteccién de la seguridad y salud de las personas. Si Lenovo
determina que los niveles de particulas o gases del entorno han causado dafnos en el servidor, Lenovo
puede condicionar el suministro de la reparacion o sustitucion de los servidores o las piezas a la
implementacién de las medidas correctivas adecuadas para mitigar dicha contaminacion ambiental. La
implementacién de estas medidas correctivas es responsabilidad del cliente.

Tabla 13. Limites de particulas y gases

Contaminante Limites

Particula e Elaire de la sala se debe filtrar continuamente con una eficacia de deteccién de polvo
atmosférico del 40% (MERV 9) segun el estandar ASHRAE 52.21.

e El aire que entre en el centro de datos se debe filtrar con una eficacia del 99,97 % o superior,
mediante filtros HEPA (de aire de particulas de alta eficacia) que cumplan el estandar MIL-
STD-282.

¢ | a humedad relativa delicuescente de la contaminacién por particulas debe ser superior al
60%:2.

¢ La sala no debe tener contaminacion conductiva como por ejemplo hilos de zinc.

Gaseosa e Cobre: Clase G1 segun ANSI/ISA 71 .04-1 9853
e Plata: Tasa de corrosion inferior a 300 A en 30 dias

1 ASHRAE 52.2-2008 - Método de prueba de los dispositivos de limpieza del aire de ventilacién general para la eficacia
de la eliminacidn por tamafio de particula. Atlanta: American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning
Engineers, Inc.

2 La humedad relativa delicuescente de contaminacion por particulas es la humedad relativa a la que el polvo absorbe
agua suficiente para estar hiumedo y favorecer la conduccion iénica.

3 ANSI/ISA-71.04-1985. Condiciones del entorno para sistemas de control y medicion del proceso: contaminantes
transportados por el aire. Instrument Society of America, Research Triangle Park, North Carolina, EE.UU.
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Informacion WEEE importante

La marca WEEE en los productos Lenovo se aplica a paises con la normativa de desecho electrénico, WEEE
(por ejemplo, la Directiva europea WEEE, las normas de desecho electronico (administracion y manipulacion)
2011 de India). Los dispositivos estan etiquetados de acuerdo con las regulaciones locales sobre el desecho
de equipos eléctricos y electronicos (WEEE). Estas normativas determinan la infraestructura para la
devolucion y el reciclaje de aparatos usados, segun es aplicable dentro de cada geografia. Esta etiqueta se
aplica a varios productos para indicar que el producto no se debe tirar, sino colocarse en los sistemas de
recoleccion establecidos para reclamar al final de su vida.

Los usuarios de equipos eléctricos y electrénicos (EEE) con la marca WEEE no deben desechar los EEE al
final de la vida de los equipos como residuos municipales sin clasificar, sino que deben utilizar la
infraestructura de recoleccién disponible para la devolucién, el reciclaje y la recuperacién de los WEEE y
minimizar cualquier efecto potencial de los EEE en el medioambiente y en la salud publica por la presencia
de sustancias peligrosas. Los equipos eléctricos y electrénicos de Lenovo (EEE) pueden contener piezas y
componentes que, al finalizar su ciclo de vida util, pueden calificar como desechos peligrosos.

Tanto EEE como los desechos de equipos eléctricos y electronicos (WEEE) pueden entregarse
gratuitamente al lugar de venta o a cualquier distribuidor que venda equipos eléctricos y electrénicos de la
misma y naturaleza funcién que el EEE o el WEEE utilizado.

Para obtener informacion adicional sobre WEEE, vaya a:
http://www.lenovo.com/recycling

Informacién sobre WEEE para Hungria

Lenovo, como productor, se hace cargo del coste contraido por el cumplimiento de las obligaciones de
Lenovo en conformidad con la legislacién de Hungria n.° 197/2014 (VIIl.1.), subsecciones (1)-(5) de la
seccion 12.

Restriccion de la directiva de sustancias peligrosas (RoHS)

Este tema entrega declaraciones acerca de la Directiva de restriccion de sustancias peligrosas (RoHS). The
latest environmental information is available at:
http://www.lenovo.com/ecodeclaration

RoHS de la Union Europea

This Lenovo product, with included parts (cables, cords, and so on) meets the requirements of Directive
2011/65/EU on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic
equipment (“RoHS recast” or “RoHS 2”).

For more information about Lenovo worldwide compliance on RoHS, go to:
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RoHS de Turquia

The Lenovo product meets the requirements of the Republic of Turkey Directive on the Restriction of the Use
of Certain Hazardous Substances in Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE).

Tirkiye AEEE Yonetmeligine Uygunluk Beyani

Bu Lenovo urind, T.C. Cevre ve Orman Bakanhgi'nin “Atik Elektrik
ve Elektronik Esyalarda Bazi Zararli Maddelerin Kullaniminin
Sinirlandiriimasina Dair Yonetmelik (AEEE)” direktiflerine uygundur.

AEEE Yoénetmeligine Uygundur.

RoHS de Ucrania

Linm nigTBepaxyemo, Wo npoaykuis JleHoBo Bianosigae BuMoram
HOPMAaTUBHUX akKTiB YKpaiHu, siki 06MeXyloTb BMICT HEOe3neyHmx
pPeyoBUH

RoHS de India

RoHS compliant as per E-Waste (Management) Rules.
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RoHS de China
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HEREFAIR (EPUP) MI%374K: EPUP ML I BASIRICH A& EARILER
TREREEE, K Lenovo M B IRFGHERSF EM XS5, EPUP HRER)™
BRBETMELERA TERAT . STARIRARZEAa4 i, E8
KA SE) i) EPUP, HBUITRMET A7 EPUP.

Environmental Protection Use Period (EPUP) Disclaimer: The number provided

as the EPUP is provided solely to comply with applicable laws of the People's
Republic of China. It does not create any warranties or liabilities on behalf of Lenovo
to customer. The EPUP assumes that the product will be used under normal
conditions in accordance with the Lenovo operating manual. Certain assemblies
inside this product (for example, assemblies that contain a battery) may have an
EPUP which is lower than the EPUP on this product.
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Declaracion de BSMI RoHS de Taiwan

RAME R ECERE
Restricted substances and its chemical symbols
870 Unit B ANfES ESELES %8 T KB
ffilead [ZKMercury| #8Cadmium | Hexavalent |Polybrominated| Polybrominated
(Pb) (Hg) (Cd) chromium biphenyls diphenyl ethers
(Ct%) (PBB) (PBDE)
e n ©) O O O ©) ©)
SMEREE R O O O O O 0
Wi S - ©) O O O O
ERBEERE - @) O O O o
RAEEH - O O O O O
AFEE - O @) O ©) O
BRIEERIE - O O O ©) O
BEASH - @) O O O O
BR - O O O ©) O
EERE - @) O O O O
BEFR - O O O ©) O
TR - @) O @) O O
B - @) O @) O O
BEL BH1wt%” K “#EBH0.01wt%” RIERENMEZANLESEBHEANLEZEEEE -
Note1 : “exceeding 0.1wt%” and “exceeding 0.01 wt%” indicate that the percentage content
of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.
#HE2. O" GhisZERAMEZEBEPEEERBEHENLEEEEE -
Note2 : “O “indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the
percentage of reference value of presence.
HE3. - RIEZERBYVELSHRIESR -
Note3 : The “-“indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.

Ordenanza alemana para la declaracion de respetabilidad

The product is not suitable for use with visual display work place devices according to clause 2 of the
German Ordinance for Work with Visual Display Units.

Das Produkt ist nicht fiir den Einsatz an Bildschirmarbeitsplatzen im Sinne § 2 der
Bildschirmarbeitsverordnung geeignet.

Aviso de clasificacion de exportacion

Este producto estd sujeto a las regulaciones de la administracion de exportacion de los Estados Unidos
(EAR) y su numero de control de clasificacion de exportacion (ECCN) es 4A994.b. Se puede volver a exportar
excepto a cualquiera de los paises embargados en la lista de paises EAR E1.
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Avisos de emisiones electronicas

La siguiente informacion hace referencia a los tipos de maquinas Lenovo ThinkServer 70DG, 70DH, 70DJ,
70DK, 70DL, 70DM, 70DN y 70DQ

La informacion sobre cumplimiento mas reciente esta disponible en:
http://www.lenovo.com/compliance

Declaracion de la comision FCC (Federal Communications Commission)

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant to
Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful
interference when the equipment is operated in a commercial environment. This equipment generates, uses,
and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction
manual, may cause harmful interference to radio communications. Operation of this equipment in a
residential area is likely to cause harmful interference in which case the user will be required to correct the
interference at his own expense.

Properly shielded and grounded cables and connectors must be used in order to meet FCC emission limits.
Lenovo is not responsible for any radio or television interference caused by using other than specified or
recommended cables and connectors or by unauthorized changes or modifications to this equipment.
Unauthorized changes or modifications could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1)
this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received,
including interference that may cause undesired operation.

Declaraciéon de conformidad de la industria de Canada

CAN ICES-3(A)/NMB-3(A)

Requisito de seguridad de telecomunicaciones del Reino Unido

Notice to Customers

This apparatus is approved under approval number NS/G/1234/J/100003 for indirect connection to public
telecommunication systems in the United Kingdom.

Unidén Europea - Conformidad con la directriz de Compatibilidad electromagnética

Este producto cumple los requisitos de proteccion de las Directivas del Consejo de la UE 2014/30/UE y las
leyes de los estados miembros sobre compatibilidad electromagnética. Lenovo no acepta la responsabilidad
por el incumplimiento de los requisitos de proteccién que se derive de una modificacidon no recomendada
del producto, incluida la instalacion de tarjetas de opciones de otros fabricantes. Las pruebas efectuadas a
este equipo han demostrado que cumple los limites establecidos para equipo de Clase A, de acuerdo con el
estandar europeo armonizado en las Directivas en cumplimiento. Los limites de los equipos de Clase A se
derivan para entornos comerciales e industriales para proporcionar una proteccion razonable frente a
interferencias mediante equipo de comunicaciones bajo licencia.

Lenovo, Einsteinova 21, 851 01 Bratislava, Slovakia

€
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Advertencia: Este es un producto de Clase A. En un entorno residencial, este producto puede causar
interferencias en las comunicaciones por radio, en cuyo caso puede exigirse al usuario que tome las
medidas oportunas.

Declaracion de conformidad de Clase A en aleman
Deutschsprachiger EU Hinweis:

Hinweis fiir Geréte der Klasse A EU Richtlinie zur Elektromagnetischen Vertraglichkeit

Dieses Produkt entspricht den Schutzanforderungen der EU Richtlinie 2014/30/EU zur Angleichung der
Rechtsvorschriften tber die elektromagnetische Vertraglichkeit in den EU-Mitgliedsstaaten und hélt die
Grenzwerte der Klasse A der Norm gemaB Richtlinie.

Um dieses sicherzustellen, sind die Gerate wie in den Handblichern beschrieben zu installieren und zu
betreiben. Des Weiteren dirfen auch nur von der Lenovo empfohlene Kabel angeschlossen werden. Lenovo
Ubernimmt keine Verantwortung fur die Einhaltung der Schutzanforderungen, wenn das Produkt ohne
Zustimmung der Lenovo verandert bzw. wenn Erweiterungskomponenten von Fremdherstellern ohne
Empfehlung der Lenovo gesteckt/eingebaut werden.

Deutschland:

Einhaltung des Gesetzes lber die elektromagnetische Vertrdglichkeit von Betriebsmitteln

Dieses Produkt entspricht dem ,,Gesetz Uber die elektromagnetische Vertraglichkeit von Betriebsmitteln”
EMVG (friher ,,Gesetz Uber die elektromagnetische Vertraglichkeit von Geraten®). Dies ist die Umsetzung der
EMV EU Richtlinie 2014/30/EU in der Bundesrepublik Deutschland.

Zulassungsbescheinigung laut dem Deutschen Gesetz (ber die elektromagnetische Vertraglichkeit von
Betriebsmitteln, EMVG vom 20. Juli 2007 (friiher Gesetz (iber die elektromagnetische Vertrdglichkeit von
Geréten), bzw. der EMV EU Richtlinie 2014/30/EU, flir Geréte der Klasse A.

Dieses Gerat ist berechtigt, in Ubereinstimmung mit dem Deutschen EMVG das EG-Konformitétszeichen -
CE - zu fuhren. Verantwortlich fir die Konformitéatserklarung nach Paragraf 5 des EMVG ist die Lenovo
(Deutschland) GmbH, Meitnerstr. 9, D-70563 Stuttgart.

Informationen in Hinsicht EMVG Paragraf 4 Abs. (1) 4:
Das Gerdét erfiillt die Schutzanforderungen nach EN 55024 und EN 55032 Klasse A.

Nach der EN 55032: ,Dies ist eine Einrichtung der Klasse A. Diese Einrichtung kann im Wohnbereich
Funkstdrungen verursachen; in diesem Fall kann vom Betreiber verlangt werden, angemessene MaBnahmen
durchzufiihren und dafir aufzukommen.*

Nach dem EMVG: ,,Geréte dlirfen an Orten, firr die sie nicht ausreichend entstort sind, nur mit besonderer
Genehmigung des Bundesministers fir Post und Telekommunikation oder des Bundesamtes fiir Post und
Telekommunikation betrieben werden. Die Genehmigung wird erteilt, wenn keine elektromagnetischen
Stérungen zu erwarten sind.“ (Auszug aus dem EMVG, Paragraph 3, Abs. 4). Dieses Genehmigungsverfahren
ist nach Paragraph 9 EMVG in Verbindung mit der entsprechenden Kostenverordnung (Amtsblatt 14/93)
kostenpflichtig.

Anmerkung: Um die Einhaltung des EMVG sicherzustellen sind die Geréte, wie in den Handblchern
angegeben, zu installieren und zu betreiben.

Declaracion de conformidad de Clase A en Corea
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Declaracion sobre interferencia electromagnética (EMI) de clase A para Rusia

BHMMAHME!
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Declaracion de conformidad de Clase A de VCCI para Taiwan
BLEERE

HAFEEARMRIE - REERRPERE  TREEMHERY  EHERR
T EAESHERRMELEENWHE-

Informacidn de servicio de producto Lenovo para Taiwan

ERH/ENBRE: QEBBRRNERONARAT
EOE i SltHEEBE=E 66 Ik 8 12
#RE5E: 0800-000-702

Marca de cumplimiento de Eurasia

EAL

Declaracion de conformidad de Clase A de VCCI para Japon

DOIEE L 7T AAE IR TS, COMEE SRR CHiHd
aé(&&ﬁAz%é‘l%tg*a“gkb\zabib& COGEWIXENZ DY)
WREHTEHEIBREINZEDNHVET, VCCI—A

This is a Class A product based on the standard of the Voluntary Control Council for Interference (VCCI). If
this equipment is used in a domestic environment, radio interference may occur, in which case the user may
be required to take corrective actions.

Declaracion en japonés para el consumo de alimentacion de CA de la
guia de armonicos de JEITA

ERANBART
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Declaracion de conformidad en japonés para productos de 20 A o menos
por fase para la guia de armonicos de JEITA
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Informacion del modelo de ENERGY STAR

ENERGY STAR

ENERGY STAR® es un programa conjunto de la Agencia de proteccién del medioambiente (Environmental
Protection Agency) de EE.UU. y del Departamento de energia (Department of Energy) de EE.UU. que tiene
como objetivo ahorrar dinero y proteger el medioambiente por medio de practicas y productos de bajo
consumo energético.

Lenovo se enorgullece de ofrecer a los clientes productos que satisfacen la designacion ENERGY STAR.
Algunos modelos de los siguientes tipos de maquina cumplen comprobadamente el requisito del programa
ENERGY STAR para servidores de sistemas en cuanto a su disefio en el momento de su fabricacién: 70DG,
70DH, 70DJ, 70DK, 70DL, 70DM, 70DN y 70DQ.

Para obtener mas informacion sobre las calificaciones de ENERGY STAR para servidores Lenovo, vaya a
http://www.lenovo.com.

Si utiliza los productos conformes a la especificacion ENERGY STAR y aprovecha al maximo las
caracteristicas de gestién de alimentacién del servidor, reducira el consumo de electricidad. Reducir el
consumo de electricidad contribuye a ahorrar dinero, a un entorno mas limpio y a reducir emisiones de
gases de efecto invernadero.

Para obtener mas informacion sobre la calificacion de ENERGY STAR, vaya a:
http://www.energystar.gov

Lenovo le anima a que el hacer un uso mas eficaz de la energia pase a formar parte de sus operaciones
diarias. Para ayudarle a conseguirlo, establezca la aplicacion de las siguientes caracteristicas de
alimentacién cuando los servidores estén en uso:

e Estado de alimentacion reducida en el nucleo o en el procesador
e Control de velocidad variable del ventilador segun las lecturas térmicas o de alimentacion
e Estados de memoria de alimentacion baja
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